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This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.

CALIFORNIA, USA ONLY

The Lithium battery adopted on this motherboard contains Perchlorate, a toxic substance
controlled in Perchlorate Best Management Practices (BMP) regulations passed by the
California Legislature. When you discard the Lithium battery in California, USA, please
follow the related regulations in advance.

“Perchlorate Material-special handling may apply, see www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/

perchlorate”

ASRock Website: http://www.asrock.com



AUSTRALIA ONLY

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer
Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for
any other reasonably foreseeable loss or damage caused by our goods. You are also entitled
to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the
failure does not amount to a major failure. If you require assistance please call ASRock Tel

: +886-2-28965588 ext.123 (Standard International call charges apply)

The terms HDMI® and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI

logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United
States and other countries.
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HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

INTEL END USER SOFTWARE LICENSE AGREEMENT
IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR USING.

LICENSE. Licensee has a license under Intel’s copyrights to reproduce Intel’s Software
only in its unmodified and binary form, (with the accompanying documentation, the
“Software”) for Licensee’s personal use only, and not commercial use, in connection with
Intel-based products for which the Software has been provided, subject to the following
conditions:

(a) Licensee may not disclose, distribute or transfer any part of the Software, and You agree
to prevent unauthorized copying of the Software.

(b) Licensee may not reverse engineer, decompile, or disassemble the Software.
(c) Licensee may not sublicense the Software.

(d) The Software may contain the software and other intellectual property of third party
suppliers, some of which may be identified in, and licensed in accordance with, an enclosed
license.txt file or other text or file.

(e) Intel has no obligation to provide any support, technical assistance or updates for the
Software.

OWNERSHIP OF SOFTWARE AND COPYRIGHTS. Title to all copies of the Software
remains with Intel or its licensors or suppliers. The Software is copyrighted and protected
by the laws of the United States and other countries, and international treaty provisions.
Licensee may not remove any copyright notices from the Software. Except as otherwise
expressly provided above, Intel grants no express or implied right under Intel patents,
copyrights, trademarks, or other intellectual property rights. Transfer of the license termi-
nates Licensee’s right to use the Software.

DISCLAIMER OF WARRANTY. The Software is provided “AS IS” without warranty of
any kind, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION,
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PUR-
POSE.

LIMITATION OF LIABILITY. NEITHER INTEL NOR ITS LICENSORS OR SUPPLIERS
WILL BE LIABLE FOR ANY LOSS OF PROFITS, LOSS OF USE, INTERRUPTION OF
BUSINESS, OR INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAG



ES OF ANY KIND WHETHER UNDER THIS AGREEMENT OR OTHERWISE, EVEN
IF INTEL HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

LICENSE TO USE COMMENTS AND SUGGESTIONS. This Agreement does NOT
obligate Licensee to provide Intel with comments or suggestions regarding the Software.
However, if Licensee provides Intel with comments or suggestions for the modification,
correction, improvement or enhancement of (a) the Software or (b) Intel products or
processes that work with the Software, Licensee grants to Intel a non-exclusive, worldwide,
perpetual, irrevocable, transferable, royalty-free license, with the right to sublicense, under
Licensee’s intellectual property rights, to incorporate or otherwise utilize those comments
and suggestions.

TERMINATION OF THIS LICENSE. Intel or the sublicensor may terminate this license
at any time if Licensee is in breach of any of its terms or conditions. Upon termination,
Licensee will immediately destroy or return to Intel all copies of the Software.

THIRD PARTY BENEFICIARY. Intel is an intended beneficiary of the End User License
Agreement and has the right to enforce all of its terms.

U.S. GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. The Software is a commercial item (as
defined in 48 C.F.R. 2.101) consisting of commercial computer software and commercial
computer software documentation (as those terms are used in 48 C.E.R. 12.212), consistent
with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R 227.7202-1 through 227.7202-4. You will not provide
the Software to the U.S. Government. Contractor or Manufacturer is Intel Corporation,
2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95054.

EXPORT LAWS. Licensee agrees that neither Licensee nor Licensee’s subsidiaries will
export/re-export the Software, directly or indirectly, to any country for which the U.S.
Department of Commerce or any other agency or department of the U.S. Government

or the foreign government from where it is shipping requires an export license, or other
governmental approval, without first obtaining any such required license or approval. In
the event the Software is exported from the U.S.A. or re-exported from a foreign destina-
tion by Licensee, Licensee will ensure that the distribution and export/re-export or import
of the Software complies with all laws, regulations, orders, or other restrictions of the U.S.
Export Administration Regulations and the appropriate foreign government.

APPLICABLE LAWS. This Agreement and any dispute arising out of or relating to it will
be governed by the laws of the U.S.A. and Delaware, without regard to conflict of laws
principles. The Parties to this Agreement exclude the application of the United Nations
Convention on Contracts for the International Sale of Goods (1980). The state and federal
courts sitting in Delaware, U.S.A. will have exclusive jurisdiction over any dispute arising
out of or relating to this Agreement. The Parties consent to personal jurisdiction and venue
in those courts. A Party that obtains a judgment against the other Party in the courts iden-
tified in this section may enforce that judgment in any court that has jurisdiction over the
Parties.

Licensee’s specific rights may vary from country to country.
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Motherboard Layout
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No. Description

1 CPU Fan Connector (CPU_FAN1)
288-pin DDR4 DIMM Slot (DDR4)
3 Clear CMOS Jumper (CLRMOS1)

[\S}

4 Chassis Fan Connector (CHA_FANI)
5 Power Button (PWRBTNI1)

6  Reset Button (RSTBTNI1)

7  ATX Power Connector (ATXPWR2)

8 ATX Power Connector (ATXPWRI1)

9 USB 2.0 Header (USB_3_4)

10  System Panel Header (PANELI)

11  Power LED and Speaker Header (SPK_PLED1)
12 Chassis Fan Connector (CHA_FAN2)
13 SATA3 Connector (SATA3_1)

14 SPI TPM Header (SPI_TPM_J1)

15 Mining Port (M_Portl)

16 PCle Power Connector (PWR_PCIE3)
17  Chassis Fan Connector (CHA_FANS5)
18 PCle Power Connector (PWR_PCIE4)
19 PCle Power Connector (PWR_PCIE5)
20 Chassis Fan Connector (CHA_FAN?7)
21  ATX Power Connector (ATXPWR3)
22 PCle Power Connector (PWR_PCIE6)
23 Chassis Fan Connector (CHA_FANS)
24  Chassis Fan Connector (CHA_FANG6)
25 Chassis Fan Connector (CHA_FAN4)
26 Chassis Fan Connector (CHA_FAN3)
27 ATX 12V Power Connector (ATX12V1)
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I/0 Panel

°|®llle

No. Description No. Description

1 USB 2.0 Ports (USB_1_2) 4  HDMI Port
2 LANRJ-45 Port* 5  PS/2 Mouse/Keyboard Port
3 USB3.2 Genl Ports (USB3_1_2)

* There are two LEDs on each LAN port. Please refer to the table below for the LAN port LED indications.

ACT/LINK LED
SPEED LED
|

T T

LAN Port
Activity / Link LED Speed LED
Status Description Status Description
Off No Link Off 10Mbps connection
Blinking Data Activity Orange 100Mbps connection
On Link Green 1Gbps connection




Chapter 1 Introduction

Thank you for purchasing ASRock H510 Pro BTC+ motherboard, a reliable
motherboard produced under ASRock’s consistently stringent quality control.
It delivers excellent performance with robust design conforming to ASRock’s

commitment to quality and endurance.

Because the motherboard specifications and the BIOS software might be updated, the

Q content of this documentation will be subject to change without notice. In case any
modifications of this documentation occur, the updated version will be available on
ASRock’s website without further notice. If you require technical support related to
this motherboard, please visit our website for specific information about the model
you are using. You may find the latest VGA cards and CPU support list on ASRock’s
website as well. ASRock website http://www.asrock.com.

1.1 Package Contents

+ ASRock H510 Pro BTC+ Motherboard

« ASRock H510 Pro BTC+ Quick Installation Guide
+ ASRock H510 Pro BTC+ Support CD

+ 1xSerial ATA (SATA) Data Cable (Optional)

+ 1x Screw for M.2 Socket (Optional)
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1.2 Specifications
Platform + Solid Capacitor design

CPU - Supports 10" Gen Intel® Core™ Processors and 11" Gen
Intel® Core™ Processors (LGA1200)
- Digi Power design
+ 4 Power Phase design
+ Supports Intel® Turbo Boost Max 3.0 Technology

Chipset « Intel® H510

Memory + 1xDDR4 DIMM Slot
*2GB DRAM per module is not supported.
+ Supports DDR4 3200/2933/2800/2666/2400/2133 non-ECC,
un-buffered memory
* 11" Gen Intel® Core™ (i9/i7/i5) support DDR4 up to 3200;
Core™ (i3), Pentium® and Celeron® support DDR4 up to 2666.
*10™ Gen Intel® Core™ (19/i7) support DDR4 up to 2933;
Core™ (i5/i3), Pentium® and Celeron® support DDR4 up to 2666.
* Please refer to Memory Support List on ASRock's website for
more information. (http://www.asrock.com/)
+ Supports ECC UDIMM memory modules (operate in non-
ECC mode)
+ Max. capacity of system memory: 32GB
« Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

Expansion « 6 x PCI Express 3.0 x16 Slots (PCIE1 at x16 / PCIE2~6 at x1)
Slot + 1x Mining Port (M_PortlI at x1)*
* Support USB Type Riser kit

Graphics « Intel®° UHD Graphics Built-in Visuals and the VGA outputs
can be supported only with processors which are GPU
integrated.

« 11" Gen Intel® Core™ Processors support Intel® X Graphics
Architecture (Gen 12). 10" Gen Intel® Core™ Processors

support Gen 9 Graphics



LAN

Rear Panel
1/0

Storage

Connector

+ Supports HDMI 1.4 with max. resolution up to 4K x 2K
(4096x2160) @ 30Hz

+ Supports Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC and
HBR (High Bit Rate Audio) with HDMI 1.4 Port (Compliant
HDMI monitor is required)

+ Supports HDCP 2.3 with and HDMI 1.4 Port

+ Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

+ Giga PHY Intel® 1219V

+ Supports Wake-On-LAN

+ Supports Lightning/ESD Protection

+ Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az
+ Supports PXE

+ 1xPS/2 Mouse/Keyboard Port

- 1 x HDMI Port

+ 2xUSB 2.0 Ports (Supports ESD Protection)

+ 2xUSB 3.2 Genl Ports (Supports ESD Protection)

+ 1xRJ-45 LAN Port with LED (ACT/LINK LED and SPEED
LED)

+ 1xSATA3 6.0 Gb/s Connector, supports NCQ, AHCI and
Hot Plug

+ 1x M.2 Socket, supports M Key type 2260/2280/22110 M.2
SATA3 6.0 Gb/s module

+ 1x System Panel Header

+ 1 x SPI TPM Header

+ 1xPower LED and Speaker Header

+ 1x CPU Fan Connector (4-pin)
* The CPU Fan Connector supports the CPU fan of maximum
1A (12W) fan power.

+ 8 x Chassis Fan Connectors (4-pin)
* CHA_FAN3~CHA_FANS supports the chassis fan of maxi-
mum 2.5A (30W) fan power.
* CPU_FAN1, CHA_FANI1 and CHA_FAN?2 can adjust 4-pin
fan speed.
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+ 3x24 pin ATX Power Connectors

+ 1x 8 pin PCle 12V Power Connector

+ 4 x4 pin PCle Power Connectors

+ 1x USB 2.0 Header (Supports 2 USB 2.0 ports) (Supports
ESD Protection)

+ 1 x Power Button

+ 1 xReset Button

BIOS + AMI UEFI Legal BIOS with multilingual GUT support
Feature + ACPI 6.0 Compliant wake up events
+ SMBIOS 2.7 Support
+ CPU Core/Cache, CPU GT, VCCSA, DRAM, VCCIO,
VCCIN AUX Voltage Multi-adjustment

Hardware + Fan Tachometer: CPU, Chassis Fans
Monitor + Quiet Fan (Auto adjust chassis fan speed by CPU tempera-
ture): CPU, Chassis Fans
+ Fan Multi-Speed Control: CPU, Chassis Fans
+ Voltage monitoring: CPU Vcore, +12V, +5V, +3.3V

0s + Microsoft® Windows® 10 64-bit
+ Linux: Ubuntu 16.04 LTS / Fedora 25
* Linux O/S basic function support only, due to the compat-
ibility of the Liunx system itself, there is no guarantee that all
functions are supported.

Certifica- - FCC,CE
tions + ErP/EuP Ready (ErP/EuP ready power supply is required)

* For detailed product information, please visit our website: http://www.asrock.com

Please realize that there is a certain risk involved with overclocking, including
A adjusting the setting in the BIOS, applying Untied Overclocking Technology, or using
third-party overclocking tools. Overclocking may affect your system’s stability, or
even cause damage to the components and devices of your system. It should be done
at your own risk and expense. We are not responsible for possible damage caused by

overclocking.



Chapter 2 Installation

Before you install the motherboard, study the configuration of your chassis to

ensure that the motherboard fits into it.

Pre-installation Precautions

Take note of the following precautions before you install motherboard components

or change any motherboard settings.

Make sure to unplug the power cord before installing or removing the motherboard.
Failure to do so may cause physical injuries to you and damages to motherboard
components.

In order to avoid damage from static electricity to the motherboard’s components,
NEVER place your motherboard directly on a carpet. Also remember to use a grounded
wrist strap or touch a safety grounded object before you handle the components.

Hold components by the edges and do not touch the ICs.

Whenever you uninstall any components, place them on a grounded anti-static pad or
in the bag that comes with the components.

When placing screws to secure the motherboard to the chassis, please do not over-
tighten the screws! Doing so may damage the motherboard.
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2.1 Installing the CPU

1. Before you insert the 1200-Pin CPU into the socket, please check if the PnP cap is on the
ﬁ socket, if the CPU surface is unclean, or if there are any bent pins in the socket. Do not
force to insert the CPU into the socket if above situation is found. Otherwise, the CPU
will be seriously damaged.

2. Unplug all power cables before installing the CPU.
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Please save and replace the cover if the processor is removed. The cover must be placed if
you wish to return the motherboard for after service.

11



2.2 Installing the CPU Fan and Heatsink

12
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2.3 Installing Memory Module (DIMM)

This motherboard provides one 288-pin DDR4 (Double Data Rate 4) DIMM slot.

A

A

It is not allowed to install a DDR, DDR2 or DDR3 memory module into a DDR4 slot;
otherwise, this motherboard and DIMM may be damaged.

The DIMM only fits in one correct orientation. It will cause permanent damage to
the motherboard and the DIMM if you force the DIMM into the slot at incorrect
orientation.

13
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2.4 Expansion Slots (PCl Express Slots and Mining Ports)

There are 6 PCI Express slots and 1 Mining port on the motherboard.

Before installing an expansion card, please make sure that the power supply is
switched off or the power cord is unplugged. Please read the documentation of the

expansion card and make necessary hardware settings for the card before you start
the installation.

PCle slots:

PCIEI1 (PCle 3.0 x16 slot) is used for PCI Express x16 lane width card.
PCIE2/PCIE3/PCIE4/PCIE5/PCIE6 (PCle 3.0 x16 slot) is used for PCI Express x1

lane width cards.
Mining Port:

M_Portl is used for riser kit (at x1 mode).

15



16

2.5 Jumpers Setup

The illustration shows how jumpers are setup. When the jumper cap is placed on
the pins, the jumper is “Short”. If no jumper cap is placed on the pins, the jumper is

“Open”.

W 9

Short Open

Clear CMOS Jumper
(CLRMOS!)
(see p.1, No. 3) 2-pin Jumper

CLRMOSI allows you to clear the data in CMOS. To clear and reset the system
parameters to default setup, please turn off the computer and unplug the power
cord from the power supply. After waiting for 15 seconds, use a jumper cap to
short the pins on CLRMOSI for 5 seconds. However, please do not clear the
CMOS right after you update the BIOS. If you need to clear the CMOS when you
just finish updating the BIOS, you must boot up the system first, and then shut it
down before you do the clear-CMOS action. Please be noted that the password,
date, time, and user default profile will be cleared only if the CMOS battery is

removed. Please remember toremove the jumper cap after clearing the CMOS.
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2.6 Onboard Headers and Connectors

Onboard headers and connectors are NOT jumpers. Do NOT place jumper caps over
these headers and connectors. Placing jumper caps over the headers and connectors
will cause permanent damage to the motherboard.

System Panel Header Connect the power

GND
(9-pin PANEL1) GND RESET# button, reset button and
(see p.1, No. 10) PWRBTN# eNe system status indicator on
PLED- HDLED-
PLED+ HDLED+ the chassis to this header

according to the pin
assignments below. Note
the positive and negative
pins before connecting
the cables.

PWRBTN (Power Button):
Connect to the power button on the chassis front panel. You may configure the way to turn
off your system using the power button.

RESET (Reset Button):
Connect to the reset button on the chassis front panel. Press the reset button to restart the
computer if the computer freezes and fails to perform a normal restart.

PLED (System Power LED):

Connect to the power status indicator on the chassis front panel. The LED is on when the
system is operating. The LED keeps blinking when the system is in S1/S3 sleep state. The
LED is off when the system is in $4 sleep state or powered off (S5).

HDLED (Hard Drive Activity LED):
Connect to the hard drive activity LED on the chassis front panel. The LED is on when the
hard drive is reading or writing data.

The front panel design may differ by chassis. A front panel module mainly consists of power
button, reset button, power LED, hard drive activity LED, speaker and etc. When connect-

ing your chassis front panel module to this header, make sure the wire assignments and the

pin assignments are matched correctly.

17
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Power LED and Speaker
Header

(7-pin SPK_PLED1)
(see p.1, No. 11)

SPEAKER PLED-
DUMMY PLED+
DUMMY PLED+

+5V

Please connect the
chassis power LED and
the chassis speaker to this
header.

Serial ATA3 Connector
Right Angle:

(SATA_L:

see p.1, No. 13)

I—1]

This SATA3 connector
supports SATA data
cables for internal storage
devices with up to 6.0
Gb/s data transfer rate.

USB 2.0 Header

There is one header on

DUMMY
(9-pin USB_3_4) GND. GND this motherboard. This
. pe

(see p.1,No. 9) E p- USB 2.0 header can

USB_PWR USB_PWR

T support two ports.
Chassis Fan Connectors Please connect fan cables
4 3 21

(4-pin CHA_FAN1)
(see p.1, No. 4)

(4-pin CHA_FAN2)
(see p.1, No. 12)

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

GND

FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

ENETORNI

to the fan connectors and
match the black wire to
the ground pin.
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4-pin CHA_FAN3)
see p.1, No. 26)
4-pin CHA_FAN4)
see p.1, No. 25)
4-pin CHA_FANS5)
see p.1, No. 17)
4-pin CHA_FANG)
see p.1, No. 24)
4-pin CHA_FAN7)
see p.1, No. 20)
4-pin CHA_FANS)

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(see p.1, No. 23)

43 21

C‘>Q

FAN_SPEED_CONTROL ‘
CHA_FAN_SPEED

+12v

GND

CPU Fan Connector
(4-pin CPU_FANI)
(see p.1,No. 1)

FAN_SPEED_CONTROL This motherboard pro-
CPU_FAN_SPEED . ]
Flov vides a 4-Pin CPU fan
GND .
(Quiet Fan) connector.
— If you plan to connect a

3-Pin CPU fan, please
connect it to Pin 1-3.

ATX Power Connectors
(24-pin ATXPWRI)
(see p.1, No. 8)

(24-pin ATXPWR2)
(see p.1,No. 7)

(24-pin ATXPWR3)
(see p.1, No. 21)

This motherboard
provides three 24-pin
ATX power connectors.
To use a 20-pin ATX
power supply, please plug

italong Pin 1 and Pin 13.

ATX 12V Power
Connector
(8-pin ATX12V1)
(see p.1, No. 27)

5 ! This motherboard
provides a 8-pin ATX 12V

power connector. To use a

4 4-pin ATX power supply,

please plug it along Pin 1
and Pin 5.

19
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PCle Power Connectors

Please connect these

DETECT
(4-pin PCIE_PWR3) GNDC connectors to the power
(see p.1, No. 16) ey supplies.
(4-pin PCIE_PWR4)
Important: Make sure
(see 'phl’ No. 18) the 4-pin PCIe power
(4-pin PCIE_PWRS) connector and the
(see _phl’ No. 19) external power connector
(4-pin PCIE_PWR6) on the graphics card are
(seep, No. 22) connected to the same
PSU; otherwise, the
motherboard and the
graphics card may be
damaged.
Mining Port Please connect this port to
(M_Portl: see p.1, No. 15) the riser Kkit.
Note: DO NOT install
USB device on Mining
perxN 21O Port (M_Portl), it is

PERXP 21 (O~ WAKE#

eND L) OH* CLkN
PETXP 81 (1) Qi CLKP
PETXN 240 Of* RsT

designed for x1 USB riser
kit only.

SPI TPM Header SPI_DQ3

SPI_PWR

(13-pin SPI_TPM_]J1) oYk
(see p.1, No. 14)

O|C
0|0

[el(e](e)(e]
[e](e][e]

GND
RSMRST#
SPI_MISO
SPI_CSO
SPI_DQ2

|TF;M7PIRQ

I
| SPI_TPM_CS#

This connector supports SPI
Trusted Platform Module (TPM)
system, which can securely

store keys, digital certificates,
passwords, and data. A TPM
system also helps enhance
network security, protects digital
identities, and ensures platform

integrity.
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2.7 Smart Switches

The motherboard has two smart switches: Power Button and Reset Button.

Power Button
(PWRBTN1)
(see p.1, No. 5)

Power Button allows users
to quickly turn on/off the

system.

Reset Button
(RSTBTN1)
(see p.1, No. 6)

Reset Button allows
users to quickly reset the

system.

21



2.8 M.2_SSD (NGFF) Module Installation Guide

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and
versatile card edge connector that aims to replace mPCIle and mSATA. The M.2 Socket
supports type 2260/2280/22110 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module.

Installing the M.2_SSD (NGFF) Module

Step 1

/é g Q' Prepare a M.2_SSD (NGFF) module
g

and the screw.

/ 13 | Step2
/ 2} f

f {  Depending on the PCB type and

0
length of your M.2_SSD (NGFF)
module, find the corresponding nut

location to be used.

© ©

C

Nut Location A B C
PCB Length 6cm 8cm 1lcm
Module Type Type2260  Type 2280  Type 22110

22



Step 3

Move the standoff based on the
module type and length.

The standoft is placed at the nut
location C by default. Skip Step 3
and 4 and go straight to Step 5 if you
are going to use the default nut.
Otherwise, release the standoff by
hand.

Step 4

Peel off the yellow protective film on
the nut to be used. Hand tighten the

standoff into the desired nut location
on the motherboard.

~©

Step 5

Gently insert the M.2 (NGFF) SSD
module into the M.2 slot. Please
be aware that the M.2 (NGFF) SSD

module only fits in one orientation.

H510 Pro BTC+
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Step 6

Tighten the screw with a screwdriver

to secure the module into place.

Please do not overtighten the screw

as this might damage the module.

M.2_SSD (NGFF) Module Support List

Vendor Interface P/N

ADATA SATA ADATA - AXNS381E-128GM-B
Crucial SATA Crucial-CT240M500SSD4-240GB
EZLINK SATA EZLINK P51B-80-120GB

Intel SATA INTEL 540S-SSDSCKKW240H6-240GB
Kingston SATA Kingston-RBU-SNS8400S3 / 180GD
Kingston SATA Kingston SM2280S3G2/120G - Win8.1
LITEON SATA LITEON LJH-256V2G-256GB (2260)
PLEXTOR SATA PLEXTOR PX-128M7VG-128GB
PLEXTOR SATA PLEXTOR PX-128M6G-2260-128GB
SanDisk SATA SanDisk-SD6SN1M-128G

SanDisk SATA SanDisk X400-SD8SN8U-128G
SanDisk SATA Sandisk Z400s-SD8SNAT-128G-1122
Transcend  SATA Transcend TS256GMTS800-256GB
V-Color SATA V-Color 120G

V-Color SATA V-Color 240G

WD SATA WD BLUE WDS100T1B0B-00AS40
WD SATA WD GREEN WDS240G1G0B-00RC30

For the latest updates of M.2_SSD (NFGG) module support list, please visit our website for
details: http://www.asrock.com
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2.9 Installing the 4-pin PCle Power Connectors

The extra 4-pin PCle power connectors on this motherboard offer more
power for your graphics cards. They provide stable voltages and greatly
reduce the risks of burning your motherboard or graphics cards.

When the graphics cards are installed, be sure to install the PSU’s 4-pin
power cables to the corresponding 4-pin PCle power connectors (PCIE_

PWR) on your motherboard; otherwise, the cards may be damaged.

Make sure the 4-pin PCle power connector and the external power connector on the
graphics card are connected to the same PSU; otherwise, the motherboard and the
graphics card may be damaged.
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2.10 Special Features

2.10.1 Smart PCle State Detection

This motherboard has included a smart way to show the status of every graphics
card. While the system is booting, the Power-On, Self-Test (POST) screen will show
the status of the graphics cards that were installed on the motherboard.
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2.10.2 Graphics Card Indicator LED

ASRock also placed a faulty graphics card indicator LED behind every mining ports
and PCle slots so you may monitor the status even without a screen.
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1 Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich fiir das H510 Pro BTC+ von ASRock entschieden haben - ein

zuverldssiges Motherboard, das konsequent unter der strengen Qualititskontrolle von

ASRock hergestellt wurde. Es liefert ausgezeichnete Leistung mit robustem Design, das
ASRock Streben nach Qualitit und Bestandigkeit erfillt.

werden konnen, kann der Inhalt dieser Dokumentation ohne Ankiindigung gedindert
werden. Falls diese Dokumentation irgendwelchen Anderungen unterliegt, wird die aktu-
alisierte Version ohne weitere Hinweise auf der ASRock-Webseite zur Verfiigung gestellt.
Sollten Sie technische Hilfe in Bezug auf dieses Motherboard benotigen, erhalten Sie auf
unserer Webseite spezifischen Informationen iiber das von Ihnen verwendete Modell.
Auch finden Sie eine aktuelle Liste unterstiitzter VGA-Karten und Prozessoren auf der

ASRock-Webseite. ASRock-Webseite http://www.asrock.com.

Q Da die technischen Daten des Motherboards sowie die BIOS-Software aktualisiert

1.1 Lieferumfang

ASRock H510 Pro BTC+-Motherboard

ASRock H510 Pro BTC+-Schnellinstallationsanleitung
ASRock H510 Pro BTC+-Support-CD

1 x Serial-ATA- (SATA) Datenkabel (optional)

1 x Schraube fiir M.2-Sockel (optional)



1.2 Technische Daten

Plattform .
Prozessor .
Chipsatz .
Speicher .

Feststoftkondensator-Design

Unterstiitzt Intel® Core™'-Prozessoren der 10. Generation und Intel®
Core™-Prozessoren der 11. Generation (LGA1200)

Digi Power design

4-Leistungsphasendesign

Unterstiitzt Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0

Intel® H510

1 x DDR4-DIMM-Steckplatz

*2 GB DRAM pro Modul werden nicht unterstiitzt.

Unterstiitzt ungepufferten DDR4-3200/2933/2800/2666/2400/2133-
Non-ECC-Speicher*

* 11. Generation Intel® Core™ (i9/i7/i5) unterstiitzen DDR4 bis 3200;
Core™ (i3), Pentium® und Celeron® unterstiitzen DDR4 bis 2666.

10. Generation Intel® Core™ (i19/i7) unterstiitzen DDR4 bis 2933;
Core™ (i5/i3), Pentium® und Celeron® unterstiitzen DDR4 bis 2666.

* Weitere Informationen finden Sie in der Speicherkompatibilitatsliste
auf der ASRock-Webseite. (http://www.asrock.com/)

Erweite- .
rungssteck-
platz .

Unterstiitzt ECC-UDIMM-Speichermodule (Betrieb im non-ECC-
Modus)

Systemspeicher, max. Kapazitat: 32 GB

Unterstiitzt Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

6 x PCI-Express 3.0-x16-Steckplitze (PCIE1 bei x16 / PCIE2~6 bei
x1)
1 x Mining-Port (M_Port1 bei x1)*

* Unterstiitzt USB-Riser-Kit

Grafikkarte .

Integrierte Intel® UHD Graphics-Visualisierung und VGA-
Ausginge kénnen nur mit Prozessoren unterstiitzt werden, die
GPU-integriert sind.

11. Generation Intel® Core™-Prozessoren unterstiitzen Intel® X°
Graphics Architecture (Gen. 12). 10. Generation Intel® Core™-

Prozessoren unterstiitzen Gen 9 Graphics

H510 Pro BTC+
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LAN

Riickblende,
E/A

Speicher

Anschluss

« Unterstiitzt HDMI 1,4 mit maximaler Auflosung von 4K x 2K (4096
x 2160) bei 30Hz

« Unterstiitzt Auto-Lippensynchronizitit, hohe Farbtiefe (12 bpc),
xvYCC und HBR (Audio mit hoher Bitrate) mit HDMI 1.4-Port
(konformer HDMI-Monitor erforderlich)

« Unterstiitzt HDCP 2.3 mit HDMI 1.4-Port

+ Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

+ Giga PHY Intel® 1219V

« Unterstiitzt Wake-On-LAN

« Unterstiitzt Schutz gegen Blitzschlag/elektrostatische Entladung
« Unterstiitzt energieeffizientes Ethernet 802.3az

« Unterstiitzt PXE

+ 1 x PS/2-Maus-/Tastaturanschluss

- 1x HDMI-Port

+ 2x USB-2.0-Ports (unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische
Entladung)

+ 2x USB-3.2-Genl-Ports (unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische
Entladung)

+ 1xRJ-45-LAN-Port mit LED (Aktivitat/Verbindung-LED und
Geschwindigkeit-LED)

« 1 x SATA-III-6,0-Gb/s-Anschluss, unterstiitzt NCQ, AHCI und
Hot-Plugging

+ 1x M.2-Sockel, unterstiitzt M-Key-2260/2280/22110-M.2-SATA-
I11-6,0-Gb/s-Modul

+ 1 x Systemblendenstiftleiste

+ 1x SPI-TPM-Stiftleiste

+ 1x Betrieb-LED- und Lautsprecher-Stiftleiste
1 x CPU-Lifteranschluss (4-polig)

* Der CPU-Liifteranschluss unterstiitzt einen CPU-Liifter mit einer
maximalen Liifterleistung von 1 A (12 W).

+ 8 x Gehiuseliifteranschliisse (4-polig)

* CHA_FAN3~CHA_FANS unterstiitzen einen Gehauseliifter mit einer
maximalen Liifterleistung von 2,5A (30 W).

* CPU_FAN1, CHA_FAN1 und CHA_FAN2 kénnen Geschwindigkeit
des 4-poligen Liifters anpassen.

+ 3 x24-poliger ATX-Netzanschliisse



H510 Pro BTC+

+ 1x 8-poliger PCle-12-V-Netzanschluss

+ 4 x4-poliger PCle-Netzanschliisse

« 1 x USB 2.0-Stiftleiste (unterstiitzt zwei USB 2.0-Ports) (unterstiitzt
Schutz gegen elektrostatische Entladung)

« 1xEin-/Austaste

+ 1 x Reset-Taste

BIOS-Funkti- - AMI-UEFI-Legal-BIOS mit Unterstiitzung mehrsprachiger grafi-
on scher Benutzerschnittstellen
+ ACPI 6.0-konforme Aufweckereignisse
« SMBIOS 2.7-Unterstiitzung
+ CPU-Kern/Cache, CPU GT, VCCSA, DRAM, VCCIO, VCCIN
AUX-Mehrfachspannungsanpassung

Hardware- « Liiftertachometer: CPU, Gehduseliifter
iiberwachung - Lautloser Liifter (automatische Anpassung der Gehéuseliifterge-
schwindigkeit durch CPU-Temperatur): CPU, Gehéuseliifter
+ Mehrfachgeschwindigkeitssteuerung: CPU, Gehéuseliifter
+ Spannungsiiberwachung: CPU Vcore, +12V, +5V, +3,3V

Betriebssys- - Microsoft® Windows® 10, 64 Bit

tem + Linux: Ubuntu 16.04 LTS / Fedora 25
* Unterstiitzt nur Linux-OS-Basisfunktion aufgrund der Kompatibilitat
mit dem Linux-System selbst. Es wird nicht garantiert, dass alle Funkti-

onen unterstiitzt werden.

Zertifizierun- - FCC,CE
gen + ErP/EuP ready (ErP/EuP ready-Netzteil erforderlich)

* Detaillierte Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: http://www.asrock.com

Bitte beachten Sie, dass mit einer Ubertaktung, zu der die Anpassung von BIOS-Ein-
A stellungen, die Anwendung der Untied Overclocking Technology oder die Nutzung von
Ubertaktungswerkzeugen von Drittanbietern zihlen, bestimmte Risiken verbunden
sind. Eine Ubertaktung kann sich auf die Stabilitét Ihres Systems auswirken und sogar
Komponenten und Geriite Ihres Systems beschddigen. Sie sollte auf eigene Gefahr und
eigene Kosten durchgefiihrt werden. Wir iibernehmen keine Verantwortung fiir mogliche

Schiéiden, die durch eine Ubertaktung verursacht wurden.
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1.3 Jumpereinstellung

Die Abbildung zeigt, wie die Jumper eingestellt werden. Wenn die Jumper-Kappe auf den
Kontakten angebracht ist, ist der Jumper , kurzgeschlossen. Wenn keine Jumper-Kappe auf

den Kontakten angebracht ist, ist der Jumper ,,offen®

o W

Short Open

CMOS-l6schen-Jumper

(CLRMOSI1)

2-poli
(siehe S. 1, Nr. 3) poliger Jumper

CLRMOSI ermdglicht Thnen die Loschung der Daten im CMOS. Zum Léschen und
Riicksetzen der Systemparameter auf die Standardeinrichtung schalten Sie den Computer
bitte ab und ziehen das Netzkabel aus der Steckdose. Warten Sie 15 Sekunde, schliefen

Sie dann die Kontakte an CLRMOSI 5 Sekunden lang mit einer Jumper-Kappe kurz.
Loschen Sie den CMOS jedoch nicht direkt nach der BIOS-Aktualisierung. Falls Sie den
CMOS direkt nach Abschluss der BIOS-Aktualisierung 16schen miissen, starten Sie das
System zunéchst; fahren Sie es dann vor der CMOS-Loschung herunter. Bitte beachten Sie,
dass Kennwort, Datum, Zeit und Benutzerstandardprofil nur geloscht werden, wenn die
CMOS-Batterie entfernt wird. Bitte denken Sie daran, die Jumper-Kappe nach der CMOS-
Loschung zu entfernen.



1.4 Integrierte Stiftleisten und Anschliisse

Integrierte Stiftleisten und Anschliisse sind KEINE Jumper. Bringen Sie KEINE Jumper-Kappen
an diesen Stiftleisten und Anschliissen an. Durch Anbringen von Jumper-Kappen an diesen
Stiftleisten und Anschliissen konnen Sie das Motherboard dauerhaft beschidigen.

Systemblende-Stiftleiste

Verbinden Sie Ein-/

H510 Pro BTC+

(9-polig, PANEL1) GND Austaste, Reset-Taste und
GND RESET#
(siehe S. 1, Nr. 10) PWRBTNE GND Systemstatusanzeige am Gehause
PLED- HDLED- entsprechend der nachstehenden
PLED+ HDLED+

Pinbelegung mit dieser Stiftleiste.

Beachten Sie vor Anschlie8en der
Kabel die positiven und negativen
Kontakte.

PWRBTIN (Ein-/Austaste):
Mit der Ein-/Austaste an der Frontblende des Gehdiiuses verbinden. Sie konnen die Abschaltung
Ihres Systems iiber die Ein-/Austaste konfigurieren.

RESET (Reset-Taste):
Mit der Reset-Taste an der Frontblende des Gehduses verbinden. Starten Sie den Computer iiber
die Reset-Taste neu, wenn er abstiirzt oder sich nicht normal neu starten ldsst.

PLED (Systembetriebs-LED):

Mit der Betriebsstatusanzeige an der Frontblende des Gehdiuses verbinden. Die LED leuchtet,
wenn das System lduft. Die LED blinkt, wenn sich das System im S1/S3-Ruhezustand befindet.
Die LED ist aus, wenn sich das System im S4-Ruhezustand befindet oder ausgeschaltet ist (S5).

HDLED (Festplattenaktivitits-LED):
Mit der Festplattenaktivitits-LED an der Frontblende des Gehduses verbinden. Die LED leuchtet,
wenn die Festplatte Daten liest oder schreibt.

Das Design der Frontblende kann je nach Gehdiuse variieren. Ein Frontblendenmodul besteht
hauptsdchlich aus Ein-/Austaste, Reset-Taste, Betrieb-LED, Festplattenaktivitit-LED, Lautspre-
cher etc. Stellen Sie beim AnschliefSen Ihres Frontblendenmoduls an diese Stiftleiste sicher, dass
Kabel- und Pinbelegung richtig abgestimmt sind.
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Betrieb-LED- und
Lautsprecher-Stiftleiste
(7-polig, SPK_PLED1)
(siehe S. 1, Nr. 11)

SPEAKER PLED-
DUMMY PLED+
DUMMY PLED+

+5V

Bitte verbinden Sie die Be-
trieb-LED des Gehéuses und den
Gehduselautsprecher mit dieser
Stiftleiste.

Serial-ATA-III-Anschluss

Winkel rechts:
(SATA_1:
siehe S. 1, Nr. 13)

Dieser SATA-III-Anschluss
nimmt SATA-Datenkabel zum
Anschluss interner Speichergerite
mit einer Datentibertragungsge-
schwindigkeit bis 6,0 Gb/s auf.

USB 2.0-Stiftleiste

Es gibt eine Stiftleiste an diesem

(9-polig, USB_3_4) D“m oo Motherboard. Diese USB 2.0-Stift-
(siehe S. 1, Nr. 9) P+ P leiste unterstiitzt zwei Ports.
P- P-
USB_PWR USB_PWR
1
Gehiuseltifteranschliisse 403 21 Bitte verbinden Sie die Liifterka-

(4-polig, CHA_FAN1)
(siehe S. 1, Nr. 4)

(4-polig, CHA_FAN2)
(siehe S. 1, Nr. 12)

lbood|

FAN_SPEED_CONTROL ‘
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

GND

FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

ENRTORNI

bel mit den Liifteranschliissen;
der schwarze Draht geh6rt zum
Erdungskontakt.



H510 Pro BTC+

4-polig, CHA_FAN3)
siehe S. 1, Nr. 26)
4-polig, CHA_FAN4)
siehe S. 1, Nr. 25)
4-polig, CHA_FAN5)
siehe S. 1, Nr. 17)
4-polig, CHA_FANG6)
siehe S. 1, Nr. 24)
4-polig, CHA_FAN?7)
siehe S. 1, Nr. 20)
4-polig, CHA_FANS)
siehe S. 1, Nr. 23)

~ N N~ N N~~~ o~~~

4.3 21

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
+12V
GND

CPU-Liifteranschluss
(4-polig, CPU_FAN1)
(siehe S. 1, Nr. 1)

FAN_SPEED_CONTROL Dieses Motherboard bietet einen

CPU_FAN_SPEED 4-poligen CPU-Liifteranschluss
v (lautloser Liifter). Falls Sie einen

3-poligen CPU-Liifter anschlie-

1.2 3 4 . . . .
f3en mochten, verbinden Sie ihn

bitte mit Kontakt 1 bis 3.

ATX-Netzanschliisse

Dieses Motherboard bietet drei

(24-polig, ATXPWRI1) 24-polige ATX-Netzanschliisse.
(siehe S. 1, Nr. 8) Bitte schlieflen Sie es zur Nutzung
(24-polig, ATXPWR?2) eines 20-poligen ATX-Netzteils
(siehe S. 1, Nr. 7) entlang Kontakt 1 und Kontakt 13
(24-polig, ATXPWR3) an.
(siehe S. 1, Nr. 21)
ATX-12-V-Netzanschluss 5 1 Dieses Motherboard bietet einen
(8-polig, ATX12V1) DL 8-poligen ATX-12-V-Netzan-
(siehe S. 1, Nr. 27) %% schluss. Bitte schlieflen Sie es

. BN . zur Nutzung eines 4-poligen

ATX-Netzteils entlang Kontakt 1
und Kontakt 5 an.
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PCle-Netzanschliisse
4-polig, PCIE_PWR3)
siehe S. 1, Nr. 16)
4-polig, PCIE_PWR4)
siehe S. 1, Nr. 18)
4-polig, PCIE_PWR5)
siehe S. 1, Nr. 19)
4-polig, PCIE_PWRG6)
siehe S. 1, Nr. 22)

A~ N N~ N~~~

DETECT
GND
+12v

Bitte verbinden Sie diese An-
schliisse mit den Netzteilen.

Wichtig: Stellen Sie sicher, dass
der 4-polige Stromanschluss
und der externe Stromanschluss
an der Grafikkarte mit
demselben Netzteil verbunden
sind; andernfalls konnten
Motherboard un Grafikkarte
beschidigt werden.

Mining-Port
(M_Portl:siehe S. 1, Nr.
15)

PERXN O
PERXP 21 O wake#
oND L) OH% cLkn
PETXP io Oi CLKP

PETXN 2L O+ RsT

Bitte verbinden Sie diesen

Anschluss mit dem Riser-Set.

SPI-TPM-Stiftleiste
(13-polig, SPI_TPM_J1)
(siehe S. 1, Nr. 14)

SPI_DQ3
+3.3V
Dummy
CLK
SPI_MOSI
RST#
|TF;M,P|RQ

Dieser Anschluss unterstiitzt

das SPI Trusted Platform
Module- (TPM) System, das
Schlussel, digitale Zertifikate,
Kennworter und Daten sicher
aufbewahren kann. Ein TPM-
System hilft zudem bei der
Starkung der Netzwerksicherheit,
schiitzt digitale Identititen

und gewdhrleistet die

Plattformintegritt.
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1.5 Intelligente Schalter

Das Motherboard hat zwei intelligente Schalter: Ein-/Austaste und Reset-Taste.

Ein-/Austaste e o Mit der Ein-/Austaste kann der
(PWRBTNI1) ‘ Benutzer das System schnell ein-/
(siehe S. 1, Nr. 5) e o abschalten.

Reset-Taste o o Der Reset-Taste ermdoglicht das
(RSTBTN1) . schnelle Riicksetzen des Systems.
(siehe S. 1, Nr. 6) o o
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1 Introduction

Nous vous remercions d’avoir acheté cette carte mére ASRock H510 Pro BTC+, une carte
meére fiable fabriquée conformément au contréle de qualité rigoureux et constant appliqué
par ASRock. Fidele a son engagement de qualité et de durabilité, ASRock vous garantit une

carte mére de conception robuste aux performances élevées.

nu de ce document est soumis a modification sans préavis. En cas de modifications du
présent document, la version mise a jour sera disponible sur le site Internet ASRock sans
notification préalable. Si vous avez besoin d’une assistance technique pour votre carte
mére, veuillez visiter notre site Internet pour plus de détails sur le modéle que vous utili-
sez. La liste la plus récente des cartes VGA et des processeurs pris en charge est également
disponible sur le site Internet de ASRock. Site Internet ASRock http://www.asrock.com.

Q Les spécifications de la carte mére et du logiciel BIOS pouvant étre mises a jour, le conte-

1.1 Contenu de I'emballage

» Carte mére ASRock H510 Pro BTC+

+ Guide d’installation rapide ASRock H510 Pro BTC+
« CD dassistance ASRock H510 Pro BTC+

+ 1x cable de données Serial ATA (SATA) (Optionnel)
1 xvis pour socket M.2 (Optionnel)
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1.2 Spécifications

Plateforme - Conception a condensateurs solides

™ 10°™ Gén et les

Processeur + Prend en charge les processeurs Intel® Core
processeurs Intel® Core™ 11°™ Gén (LGA1200)
« Digi Power design
«+ Alimentation & 4 phases

«+ Prend en charge la technologie Intel® Turbo Boost Max 3.0
Chipset « Intel” H510

Mémoire + 1x fente DIMM DDR4
*2 Go de DRAM par module ne sont pas pris en charge.
+ Prend en charge les mémoires sans tampon non ECC DDR4
3200/2933/2800/2666/2400/2133
* 11°™ Gén Intel® Core™ (i9/i7/i5) prend en charge DDR4 jusqua
3200 ; Core™ (i3), Pentium® et Celeron® prennent en charge DDR4
jusqua 2666.
*10°™ Gén Intel® Core™ (i9/i7) prend en charge DDR4 jusqu’a 2933 ;
Core™ (i5/i3), Pentium® et Celeron® prennent en charge DDR4 jusqua
2666.
* Veuillez consulter la liste de prise en charge des mémoires sur le site
Web d'ASRock pour de plus amples informations. (http://www.asrock.
com/)
+ Prend en charge les modules mémoire UDIMM ECC (fonctionne
en mode non-ECC)
» Capacité max. de la mémoire systeme : 32Go
«+ Prend en charge Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

Fente d’ex- + 6 x fentes PCI Express 3.0 x16 (PCIE1 a x16 / PCIE2~6 a x1)
pansion + 1xportde minage (M_Portl a x1)*
* Prend en charge le kit rehausseur type USB

Graphiques - Latechnologie Intel” UHD Graphics Built-in Visuals et les
sorties VGA sont uniquement prises en charge par les processeurs
intégrant un contrdleur graphique.
« 11°™ Gén de processeurs Intel* Core™ prennent en charge
Tarchitecture graphique Intel® X* (Gén 12). 10°™ Gén de processeurs

Intel® Core™ prennent en charge les graphiques Gén 9
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Réseau

Connectique
du panneau
arriére

Stockage

Connecteur

40

Prend en charge la technologie HDMI 1,4 avec résolution maximale
de 4K x 2K (4096x2160) @ 30Hz

Prend en charge les technologies Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc),
xvYCC et HBR (High Bit Rate Audio) avec port HDMI 1.4 (un
écran compatible HDMI est requis)

Prend en charge HDCP 2.3 via port HDMI 1.4

Gigabit LAN 10/100/1000 Mo/s

Giga PHY Intel® 1219V

Prend en charge la fonction Wake-On-LAN

Prend en charge la protection contre la foudre/les décharges élec-
trostatiques

Prend en charge la fonction déconomie dénergie Ethernet 802.3az
Prend en charge PXE

1 x port souris/clavier PS/2

1 x port HDMI

2 x ports USB 2.0 (Protection contre les décharges électrostatiques)
2 x ports USB 3.2 Genl1 (Protection contre les décharges
électrostatiques)

1 x port RJ-45 LAN avec LED (LED ACT/LIEN et LED VITESSE)

1 x connecteur SATA3 6,0 Go/s, compatibles avec les fonctions
NCQ, AHCI et « Hot Plug »

1 x socket M.2, prend en charge les modules M.2 SATA3 6,0 Go/s
type 2260/2280/22110 touche M

1 x embase de panneau systéeme
1 x embase SPI TPM
1 x prise DEL d’alimentation et haut-parleur

1 x connecteur pour ventilateur de CPU (4 broches)

* Le connecteur pour ventilateur de CPU prend en charge un ventila-
teur de CPU d’une puissance maximale de 1 A (12 W).

8 x connecteurs pour ventilateur de chassis (4 broches)

* CHA_FAN3~CHA_FANS prend en charge un ventilateur de chassis
d’une puissance maximale de 2,5A (30 W).
* CPU_FAN1, CHA_FAN1 et CHA_FAN?2 peuvent régler la vitesse du

ventilateur 4 broches.
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+ 3 x connecteurs dalimentation ATX 24 broches

« 1 x connecteur d’alimentation 12 V PCle 8 broches

+ 4 x connecteurs dalimentation PCle 4 broches

+ 1xembase USB 2.0 (2 ports USB 2.0 pris en charge) (Protection
contre les décharges électrostatiques)

« 1 x bouton d’alimentation

« 1 xbouton de réinitialisation

Caractéris- + BIOS UEFI AMI avec prise en charge d’interface graphique multi-
tiques du lingue
BIOS + Compatible ACPI 6.0 Wake Up Events

» Compatible SMBIOS 2.7
+ Réglage de la tension CPU Ceeur/Cache, CPU GT, VCCSA, DRAM,
VCCIO, VCCIN AUX

Surveillance - Tachymeétre de ventilateur : CPU, Ventilateur du chéssis
du matériel « Ventilateur silencieux (réglage automatique de la vitesse du ventila-
teur du chassis d’aprés la température du CPU) : CPU, Ventilateur
du chéssis
« Controle simultané des vitesses du ventilateur : CPU, Ventilateur du
chéssis
« Surveillance de la tension d’alimentation : CPU Vcore, +12V, +5V,
+3,3V

Systeme d’ex- - Microsoft® Windows® 10 64 bits

ploitation + Linux: Ubuntu 16.04 LTS / Fedora 25
* Prise en charge des fonctions de base du systéme dexploitation Linux
uniquement, en raison de la compatibilité du syst¢éme Liunx lui-méme,
il nexiste aucune garantie que toutes les fonctions soient prises en

charge.

Certifications - FCC,CE
+ ErP/EuP Ready (alimentation ErP/EuP ready requise)
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* pour des informations détaillées de nos produits, veuillez visiter notre site : http://www.asrock.com

A

Il est important de signaler que loverclocking présente certains risques, incluant des
modifications du BIOS, lapplication dune technologie doverclocking déliée et l'utilisation

doutils doverclocking développés par des tiers. La stabilité de votre systéme peut étre
ts et aux périphé-

affectée par ces pratiques, voire provoquer des d ges aux comp
riques du systéme. Loverclocking se fait a vos risques et périls. Nous ne pourrons en au-
cun cas étre tenus pour responsables des dommages éventuels provoqués par loverclocking.
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1.3 Configuration des cavaliers (jumpers)

Lillustration ci-dessous vous renseigne sur la configuration des cavaliers (jumpers). Lorsque
le capuchon du cavalier est installé sur les broches, le cavalier est « court-circuité ». Si le capu-

chon du cavalier nest pas installé sur les broches, le cavalier est « ouvert ».

o W

Short Open

Cavalier Clear CMOS

(CLRMOSI)

(voir p.1, No. 3) Cavalier (jumper) a 2 broches

CLRMOSI vous permet deffacer les donnés de la CMOS. Pour effacer les parameétres du
systeme et rétablir les valeurs par défaut, veuillez éteindre votre ordinateur et débrancher
son cordon d’alimentation. Patientez 15 secondes, puis utilisez un capuchon de cavalier
pour court-circuiter les broches sur CLRMOS1 pendant 5 secondes. Toutefois, neffacez
pas la CMOS immédiatement apres avoir mis a jour le BIOS. Si vous avez besoin deffacer
les données CMOS apres une mise a jour du BIOS, vous devez tout d'abord redémarrer le
systeme, puis éteindre avant de procéder a leffacement de la CMOS. Veuillez noter que les
parameétres mot de passe, date, heure et profil de I'utilisateur seront uniquement effacés en
cas de retrait de la pile de la CMOS. N'oubliez pas de retirer le capuchon du cavalier une
fois les données CMOS effacées.
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1.4 Embases et connecteurs de la carte meére

Les embases et connecteurs situés sur la carte NE SONT PAS des cavaliers. Ne placez JAMAIS
de capuchons de cavaliers sur ces embases ou connecteurs. Placer un capuchon de cavalier sur

ces embases ou connecteurs end gera irrémédiabl t votre carte mére.
Embase du panneau sys- Branchez le bouton de mise
téme GND en marche, le bouton de
GND RESET# ,
(PANNEAUT1 a 9 broches) PWRBTN# GND réinitialisation et le témoin d¥état
(voir p.1, No. 10) PLED- HDLED- du systéme présents sur le chassis
PLED+ HDLED+

sur cette embase en respectant

la configuration des broches
illustrée ci-dessous. Repérez les
broches positive et négative avant

de brancher les cébles.

PWRBTN (bouton dalimentation) :
pour brancher le bouton dalimentation du panneau frontal du chassis. Vous pouvez configurer la
fagon dont votre systéme doit sarréter a laide du bouton d'alimentation.

RESET (bouton de réinitialisation) :

pour brancher le bouton de réinitialisation du panneau frontal du chassis. Appuyez sur le bouton
de réinitialisation pour redémarrer lordinateur en cas de plantage ou de dysfonctionnement au
démarrage.

PLED (LED dalimentation du systéme) :

pour brancher le témoin détat de lalimentation du panneau frontal du chassis. Le LED est allumé
lorsque le systéme fonctionne. Le LED clignote lorsque le systéme se trouve en mode veille S1/S3.
Le LED est éteint lorsque le systéme se trouve en mode veille S4 ou hors tension (S5).

HDLED (LED dactivité du disque dur) :
pour brancher le témoin LED dactivité du disque dur du panneau frontal du chdssis. Le LED est
allumé lorsque le disque dur lit ou écrit des données.

La conception du panneau frontal peut varier en fonction du chassis. Un module de panneau
frontal est principalement composé d’un bouton d'alimentation, d'un bouton de réinitialisation,
d'un témoin LED dalimentation, d'un témoin LED dactivité du disque dur, d'un haut-parleur
etc. Lorsque vous reliez le module du panneau frontal de votre chdssis sur cette embase, veillez a
parfaitement faire correspondre les fils et les broches.




Prise DEL d'alimentation
et haut-parleur
(SPK_PLED1 a 7 broches)
(voir p.1, No. 11)

SPEAKER PLED-
DUMMY PLED+
DUMMY PLED+

+5V

Veuillez brancher la DEL
d'alimentation du chassis et le
haut-parleur du chassis sur ce

connecteur.

Connecteur Serial ATA3

Angle droit:
(SATA_1:

voir p.1, No. 13)

Ce connecteur SATA3 prend

en charge les cibles de données
SATA pour les périphériques de
stockage internes avec un taux de
transfert maximal de 6,0 Go/s.

Embase USB 2.0 Cette carte mere comprend un
(USB_3_4 a9 broches) Du”ém; . connecteur. Cette embase USB
(voir p.1, No. 9) P P 2.0 peut prendre en charge deux
P- P-
USB_PWR: USB_PWR pOI‘tS.
1
Connecteurs du ventila- 43 21 Veuillez brancher les cébles du

teur du chassis
(CHA_FANT1 a 4 broches)
(voir p.1, No. 4)

(CHA_FAN?2 a 4 broches)
(voir p.1, No. 12)

bood|

FAN_SPEED_CONTROL ‘
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

1 GND

2 FAN_VOLTAGE

3 CHA_FAN_SPEED

4 FAN_SPEED_CONTROL

ventilateur sur les connecteurs du
ventilateur, puis reliez le fil noir a
la broche de mise a terre.

H510 Pro BTC+
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CHA_FANS5 a 4 broches)
voir p.1, No. 17)
CHA_FANG a 4 broches)
voir p.1, No. 24)
CHA_FANT7 a 4 broches)
voir p.1, No. 20)
CHA_FANS a 4 broches)

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(voir p.1, No. 23)

CHA_FAN3 a 4 broches) 4s 21

voir p.1, No. 26)

CHA_FAN4 4 broches) FAN_SPEED_CONTROL

voir p.1, No. 25) AN ST
GND

Connecteur du ventilateur
CPU_FAN_SPEED

+12V
GND

du processeur
(CPU_FANT1 a 4 broches)
(voir p.1, No. 1)

1.2 34

FAN_SPEED_CONTROL

Cette carte mere est dotée d'un
connecteur pour ventilateur de
processeur (Quiet Fan) a 4 bro-
ches. Si vous envisagez de connec-
ter un ventilateur de processeur a
3 broches, veuillez le brancher sur
la broche 1-3.

Connecteurs
dalimentation ATX
ATXPWRI a 24 broches)
voir p.1, No. 8)
ATXPWR?2 a 24 broches)
voir p.1, No. 7)
ATXPWR3 a 24 broches)
voir p.1, No. 21)

~ o~ o~ o~ o~ o~

Cette carte meére est dotée de trois
connecteurs d’alimentation ATX
a 24 broches. Pour utiliser une
alimentation ATX a 20 broches,
veuillez effectuer les branche-
ments sur la Broche 1 et la Broche
13.

Connecteur d’alimentation
ATX 12V

(ATX12V1 a 8 broches)
(voir p.1, No. 27)

Oy
OO

Cette carte mére est dotée d’'un
connecteur d’alimentation ATX
12 V a 8 broches. Pour utiliser une
alimentation ATX a 4 broches,
veuillez effectuer les branche-
ments sur la Broche 1 et la Broche
5.




Connecteurs oereet Veuillez raccorder ces connecteurs
dalimentation PCle GND aux alimentations électriques.
(PCIE_PWR3 a4 broches) +l2v
(voir p.1, No. 16) Important : Assurez-vous que
voir p.1, No.
P le connecteur d'alimentation
(PCIE_PWR4 a 4 broches)
(voir p.1, No. 18) PCle 4 broches et le connecteur
voir p.1, No.
P d'alimentation externe de la
(PCIE_PWRS5 a4 broches) i i
K carte graphique sont raccordés
(voir p.1, No. 19) N . .
au méme bloc d'alimentation
(PCIE_PWRG a 4 broches) i .
] électrique. Dans le cas
(voir p.1, No. 22) . .
contraire, la carte meére et la
carte graphique peuvent étre
endommagées.
Port de minage Veuillez raccorder ce port au kit
(M_Portl1:voir p.1, No. 15) élévateur.
PerXN O
PERXP B1() (Of- WAKE#
oND 4O Of% cLkn
PETXP LO Oi CLKP
PETXN 1O O+ RsT
Embase SPI TPM SPI_DQ3 Ce connecteur prend en charge
+3.3V
(SPI_TPM_J1a13 Dummy un module SPI TPM (Trusted
broches) sp‘g’!?j : Platform Module — Module de
voir p.1, No. 14 AR lateforme sécurisée), qui permet
(voir p ) SO p : )q.P
Olo[0[0[0]0) de sauvegarder clés, certificats
| SI!’I,TPM,CS# numériques, mots de passe et
GNi
RSMRST# données en toute sécurité. Le
SPI_MISO
dlse systtme TPM permet également

de renforcer la sécurité du
réseau, de protéger les identités
numériques et de préserver

Iintégrité de la plateforme.

H510 Pro BTC+
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1.5 Boutons intelligents

La carte mére dispose de deux boutons intelligents : Bouton d'alimentation et bouton de

réinitialisation.

Bouton d'alimentation
(PWRBTNI1)
(voir p.1, No. 5)

Le bouton d'alimentation permet
aux utilisateurs d’allumer/éteindre

le systéme rapidement.

Bouton de réinitialisation
(RSTBTN1)
(voir p.1, No. 6)

Le bouton de réinitialisation
permet aux utilisateurs
de réinitialiser le systeme

rapidement.
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1 Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto della scheda madre ASRock H510 Pro BTC+, una scheda
madre affidabile prodotta secondo i severissimi controlli di qualita ASRock. La scheda madre
offre eccellenti prestazioni con un design robusto che si adatta all'impegno di ASRock di

offrire sempre qualita e durata.

il contenuto di questa documentazione sara soggetto a variazioni senza preavviso. Nel

Q Dato che le specifiche della scheda madre e del software BIOS possono essere aggiornate,

caso di eventuali modifiche della presente documentazione, la versione aggiornata sara
disponibile sul sito Web di ASRock senza ulteriore preavviso. Per il supporto tecnico
correlato a questa scheda madre, visitare il nostro sito Web per informazioni specifiche
relative al modello attualmente in uso. E possibile trovare I'elenco di schede VGA piti
recenti e di supporto di CPU anche sul sito Web di ASRock. Sito Web di ASRock http://
www.asrock.com.

1.1 Contenuto della confezione

+ Scheda madre ASRock H510 Pro BTC+

+ Guida all'installazione rapida di ASRock H510 Pro BTC+
+ CD di supporto ASRock H510 Pro BTC+

+ 1x cavo dati Serial ATA (SATA) (opzionali)

+ 1 xviti per Socket M.2 (opzionali)
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1.2 Specifiche

Piattaforma « Design condensatore solido

CPU « Supporta processori 10° Gen Intel® Core™ e processori 11° Gen
Intel® Core™ (LGA1200)
« Digi Power design
«+ Potenza a 4 fasi

« Supporta la tecnologia Intel® Turbo Boost Max 3.0
Chipset « Intel” H510

Memoria + 1xalloggio DIMM DDR4
* Non sono supportati 2GB DRAM per modulo.
+ Supporto di memoria DDR4 3200/2933/2800/2666/2400/2133 non-
ECC, un-buffered
* 11" Gen Intel® Core™ (i9/i7/i5) supportano DDR4 fino a 3200;
Core™ (i3), Pentium® e Celeron® supportano DDR4 fino a 2666.
* 10" Gen Intel® Core™ (i9/i7) supportano DDR4 fino a 2933; Core™
(i5/i3), Pentium® e Celeron® supportano DDR4 fino a 2666.
* Per maggiori informazioni fare riferimento all'elenco dei supporti di
memoria sul sito di ASRock. (http://www.asrock.com/)
+ Supporta moduli di memoria ECC UDIMM (funziona in modalita
non ECC)
+ Capacita max. della memoria di sistema: 32 GB
+ Supporto di XMP (Extreme Memory Profile) Intel® 2.0

Alloggio + 6 x Alloggi PCI Express 3.0 x16 (PCIE1 a x16 / PCIE2~6 a x1)
d’espansione - 1x Port mining (M_Portl ax1)*
* Supporto di kit Riser di tipo USB

Grafica » Lavideografica integrata della scheda video UHD Intel® e le uscite
VGA possono essere supportate soltanto con processori con GPU
integrata.

« Iprocessori 11° Gen Intel® Core™ supportano architettura grafica
Intel® X° (Gen 12). processori 10" Gen Intel® Core™ supportano

grafica Gen 9
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+ Supporta HDMI 1,4 con risoluzione massima fino a 4K x 2K (4096
x 2160) a 30Hz

« Supporto delle funzioni Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC
e HBR (High Bit Rate Audio) con porta HDMI 1.4 (¢ necessario un
monitor compatibile HDMI)

« Supporta HDCP 2.3 con porta HDMI 1.4

LAN + LAN Gigabit 10/100/1000 Mb/s
+ Giga PHY Intel® 1219V
+ Supporto WOL (Wake-On-LAN)
+ Supporta protezione da fulmini/scariche elettrostatiche
+ Supporto Energy Efficient Ethernet 802.3az
« Supporto PXE

1/0 pannello « 1 x porta mouse/tastiera PS/2
posteriore « 1x porta HDMI
« 2xporte USB 2.0 (supporto protezione da scariche elettrostatiche)
« 2xporte USB 3.2 Genl (supporto protezione da scariche
elettrostatiche)
« 1 xporta LAN RJ-45 con LED (ACT/LINK LED e SPEED LED)

Archiviazione - 1 x connettore SATA3 6.0 Gb/s supportano NCQ, AHCI e Hot Plug
+ 1x M.2 Socket, supporto modulo M.2 SATA3 6,0 Gb/s tipo
2260/2280/22110

Connettore + 1 x Connettore pannello frontale

1 x connettore SPI TPM

1 x connettore LED alimentazione e altoparlante

1 x connettore ventola CPU (4-pin)
* 11 connettore ventola CPU supporta ventole CPU con potenza massi-
madilA (12W).

- 8 x connettori ventola chassis (4 pin)
* CHA_FAN3~CHA_FANS supporta ventole telaio con potenza massi-
ma di 2,5A (30W).
* CPU_FAN1, CHA_FANI e CHA_FAN2 possono regolare la velocita
della ventola 4 pin.

3 x connettori alimentazione ATX 24 pin

+ 1x Connettore alimentazione PCle 12V 8 pin
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Funzionalita
BIOS

Hardware
Monitor

SO

Certificazioni

4 x Connettore alimentazione PCle 4 pin

1 x connettore USB 2.0 (supporto di 2 porte USB 2.0) (supporto
protezione da scariche elettrostatiche)

1 x Tasto d'alimentazione

1 x Tasto Ripristino

AMI UEFI Legal BIOS con interfaccia di supporto multilingue
Eventi di riattivazione conformi a ACPI 6.0

Supporto di SMBIOS 2.7

Regolazione multipla tensione CPU Core/Cache, CPU GT, VCCSA,
DRAM, VCCIO, VCCIN AUX

Tachimetro ventola: CPU, Ventola chassis

Ventola silenziosa (regolazione automatica velocita in base alla
temperatura della CPU): CPU, Ventola chassis

Controllo velocita ventola: CPU, Ventola chassis

Monitoraggio tensione: CPU Vcore, +12V, +5V, +3,3V

Microsoft® Windows® 10 64 bit
Linux: Ubuntu 16.04 LTS / Fedora 25

* Supporto solo per le funzioni di base del sistema operativo Linux, a

causa della compatibilita del sistema Linux stesso, non ¢ garantito che

tutte le funzioni siano supportate.

FCC, CE
ErP/EuP Ready (& necessaria alimentazione ErP/EuP ready)

* Per informazioni dettagliate sul prodotto, visitare il nostro sito Web: http://www.asrock.com

: Prestare attenzione al potenziale rischio previsto nella pratica di overclocking, inclusa

la regolazione delle impostazioni nel BIOS, l'applicazione di tecnologia di Untied

Overclocking o l'utilizzo di strumenti di overclocking di terze parti. L'overclocking puo in-
fluenzare la stabilita del sistema o perfino provocare danni ai componenti e ai dispositivi
del sistema. Occorre eseguirlo a proprio rischio e spese. Non ci riterremo responsabili per
possibili danni provocati da overclocking.



H510 Pro BTC+

1.3 Impostazione jumper

L'illustrazione mostra in che modo vengono impostati i jumper. Quando il cappuccio del
jumper ¢ posizionato sui pin, il jumper ¢ "cortocircuitato”. Se sui pin non € posizionato alcun

cappuccio del jumper, il jumper ¢ "aperto”.

o W

Short Open

Jumper per azzerare la
CMOS

(CLRMOSI1) Jumper a 2 pin
(vedere pag. 1, n. 3)

CLRMOSI permette si azzerare i dati nella CMOS. Per azzerare e reimpostare i parametri
del sistema alla configurazione predefinita, spegnere il computer e scollegare il cavo di
alimentazione dalla rete. Attendere 15 secondi, quindi usare un cappuccio jumper per
cortocircuitare i di CLRMOSI per 5 secondi. Tuttavia, non azzerare la CMOS subito dopo
aver aggiornato il BIOS. Se ¢ necessario azzerare la CMOS dopo 'aggiornamento del BIOS,
¢ necessario riavviare prima il sistema e in seguito spegnerlo prima di eseguire l'operazione
di azzeramento della CMOS. La password, la data, I'ora e il profilo predefinito dell'utente
saranno azzerati solo se viene rimossa la batteria della CMOS. Ricordarsi di rimuovere il

cappuccio jumper prima di cancellare la CMOS.
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4 Header e connettori su scheda

Gli header e i connettori sulla scheda NON sono jumper. NON posizionare cappucci del jumper
su questi header e connettori. Il posizionamento di cappucci del jumper su header e connettori

provochera danni permanenti alla scheda madre.

Header sul pannello del

sistema oNe
GND RESET#

(PANELI a 9 pin) PWRBTN# GND
(vedere pag. 1, n. 10) PLED- HOLED-
PLED+ HDLED+

Collegare il tasto d'alimentazione,
il tasto di ripristino e l'indicatore
di stato del sistema del telaio

a questa basetta in base
all'assegnazione dei pin definita di
seguito. Annotare i pin positivi e

negativi prima di collegare i cavi.

PWRBTN (tasto dalimentazione):
Collegare al tasto dalimentazione del pannello frontale del telaio. Utilizzando il tasto dalimenta-
zione é possibile configurare il modo in cui si spegne il sistema.

RESET (tasto di ripristino):
Collegare all'interruttore di ripristino del pannello frontale del telaio. Premere il tasto di ripristino
per riavviare il sistema se il computer si blocca e non riesce ad eseguire un normale riavvio.

PLED (LED alimentazione del sistema):

collegare all'indicatore di stato dell'alimentazione sul pannello anteriore dello chassis. Il LED ¢é
acceso quando il sistema é in funzione. Il LED continua a lampeggiare quando il sistema si trova
nello stato di sospensione S1/83. Il LED & spento quando il sistema si trova nello stato di sospen-
sione S4 o quando ¢é spento (S5).

HDLED (LED di attivita disco rigido):
collegare al LED di attivita disco rigido sul pannello anteriore dello chassis. Il LED ¢ acceso quan-
do il disco rigido sta leggendo o scrivendo dati.

Il design del pannello anteriore puo cambiare a seconda dello chassis. Un modulo del pannello

frontale consiste principalmente di tasto dalimentazione, tasto di ripristino, LED dalimentazione,
LED attivita del disco rigido, altoparlanti e cosi via. Quando si collega il modulo del pannello
frontale del telaio a questa basetta, assicurarsi che lassegnazione dei cavi e lassegnazione dei pin
siano corrette.
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Connettore LED
alimentazione e
altoparlante
(SPK_PLEDI a 7 pin)
(vedere pag. 1, n. 11)

SPEAKER PLED-
DUMMY PLED+
DUMMY PLED+

+5V

Collegare i LED alimentazione e

laltoparlante a questo connettore.

Connettore Serial ATA3

Angolo destroy:
(SATA_1:

vedere pag.1, n. 13)

Questo connettore SATA3 sup-
porta i cavi dati SATA per dispo-
sitivi di archiviazione interna, con
una velocita di trasferimento dati
fino a 6,0 Gb/s.

Connettore USB 2.0 Su questa scheda madre cé un
(USB_3_4 a9 pin) Du”ém; . connettore. Questo connettore
(vedere pag. 1,n.9) P+ P+ USB 2.0 puo supportare due
P- P-
USB_PWR: USB_PWR porte.
1
Connettori ventola telaio 4.3 21 Collegare i cavi della ventola ai

(CHA_FANT1 a 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 4)

(CHA_FAN2 a 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 12)

bood|

FAN_SPEED_CONTROL ‘
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

GND

FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

RTINS

connettori della ventola e far
corrispondere il filo nero al pin di
terra.
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(CHA_FAN3 a 4 pin) 43 o2

(vedere pag. 1, n. 26)

(CHA_FAN4 a 4 pin) FAN_SPEED_CONTROL

(vedere pag. 1, n. 25) CHA’FAN’SPESD]QV

(CHA_FANG5 a 4 pin) o

(vedere pag. 1, n.17)

(CHA_FANG a 4 pin)

(vedere pag. 1, n. 24)

(CHA_FANT7 a 4 pin)

(vedere pag. 1, n. 20)

(CHA_FANB a 4 pin)

(vedere pag. 1, n. 23)

Connettore ventola CPU FAN_SPEED_CONTROL Questa scheda madre ¢ dotata di

(CPU_FANT1 a 4 pin) CPU'FAN; f ZiED un connettore per la ventola della

(vedere pag. 1,n. 1) ©ND CPU (Ventola silenziosa) a 4 pin.
— Se si decide di collegare una ven-

tola della CPU a 3 pin, collegarla
al pin 1-3.

Connettori di Questa scheda madre ¢ dotata

alimentazione ATX di tre connettori di alimentazio-

(ATXPWRI a 24 pin) ne ATX a 24 pin. Per utilizzare

(vedere pag. 1, n. 8) un'alimentazione ATX a 20 pin,

(ATXPWR2 a 24 pin) collegarla lungo il pin 1 e il pin

(vedere pag. 1, n.7) 13.

(ATXPWR3 a 24 pin)

(vedere pag. 1, n. 21)

Connettore di 5 1 Questa scheda madre & dotata di

alimentazione ATX da 12 Dol un connettore di alimentazione

\4 %% ATX da 12 V a 8 pin. Per utilizza-

(ATX12V1 a 8 pin) . D[] . re un'alimentazione ATX a 4 pin,

(vedere pag. 1, n. 27)

collegarla lungo il pin 1 e il pin 5.
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Connettori alimentazione oereet Collegare questi connettori agli

PCle GND alimentatori.

(PCIE_PWRS3 a 4 pin) +12v . o
Importante: Assicurarsi che il

(vedere pag. 1, n. 16) L K
connettore di alimentazione

(PCIE_PWR4 a 4 pin) o .

(ved Ln.18) PCle 4 pic ed il conntettore di

edere pag. 1, n.

v Pag alimentazione esterno della
(PCIE_PWR5 a 4 pin) i )
(ved Ln.19) scheda grafica siano collegati

edere pag. 1, n.
(‘IJ’CIE II’)V\}’;R6 4 pin) alla stessa PSU; diversamente la
a4 pin
- P scheda madre e la scheda grafica
(vedere pag. 1, n. 22)

possono subire danni.

Port mining Collegare questa porta al kit riser.
(M_Portl:(vedere pag.1, n.
15)
PerXN O
PERXP B1() (Of- WAKE#
oND 4O Of% cLkn
PETXP LO Oi CLKP
PETXN 1O O+ RsT
Connettore SPI TPM SPI_DQ3 Questo connettore supporta il
+3.3V
(SPI_TPM_J1 a 13 pin) Dummy sistema SPI Trusted Platform
(vedere pag. 1, n. 14) sp‘g’!?j' Module (TPM), che puo
[TM-PRQrchiviare in modo sicuro chiavi,
QO[O[O[O[O[O]O o .
i1 [e)[e)(e](e](e][e] certificati digitali, password e dati.
| sLquM,os# Un sistema TPM permette anche
GN
RSMRST# di potenziare la sicurezza della
SPI_MISO
dlse rete, di proteggere identita digitali

e di garantire l'integrita della

piattaforma.
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1.5 Interruttori intuitivi

La scheda madre ¢ dotata di due interruttori intuitivi: Tasto di alimentazione e di ripristino.

Tasto d’alimentazione
(PWRBTNI1)
(vedere pag. 1,n. 5)

I tasto d’alimentazione
consente di accendere/spegnere

rapidamente il sistema.

Tasto di ripristino
(RSTBTN1)
(vedere pag. 1, n. 6)

11 tasto di ripristino consente
di ripristinare rapidamente il

sistema.
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1 Introduccion

Gracias por comprar la placa base ASRock H510 Pro BTC+, una placa base fiable fabricada

segun el rigurosisimo control de calidad de ASRock. Ofrece un rendimiento excelente con un

diseno resistente de acuerdo con el compromiso de calidad y resistencia de ASRock.

zados, el contenido que aparece en esta documentacién estard sujeto a modificaciones sin
previo aviso. Si esta documentacién sufre alguna modificacion, la version actualizada
estard disponible en el sitio web de ASRock sin previo aviso. Si necesita asistencia técnica
relacionada con esta placa base, visite nuestro sitio web para obtener informacién
especifica sobre el modelo que esté utilizando. Podrd encontrar las tiltimas tarjetas VGA,
asi como la lista de compatibilidad de la CPU, en el sitio web de ASRock. Sitio web de
ASRock http://www.asrock.com.

Q Ya que las especificaciones de la placa base y el software de la BIOS podrdn ser actuali-

1.1 Contenido del paquete

Placa base ASRock H510 Pro BTC+

Guia de instalacion rapida de ASRock H510 Pro BTC+
CD de soporte de ASRock H510 Pro BTC+

1 x Cable de datos Serie ATA (SATA) (Opcional)

1 x tornillo para socket M.2 (opcional)
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1.2 Especificaciones

Plataforma

CPU

Conjunto de
chips

Memoria

Ranura de
expansion

Graficos
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« Disefio de condensador solido

« Admite procesadores Intel®* Core™ de la 10" generacién y
procesadores Gen Intel® Core™ de la 11" generacién (LGA1200)

« Digi Power design

+ Diseno de 4 fases de alimentacion

+ Admite Intel® Turbo Boost Technology 3.0

Intel® H510

« 1xranura DIMM DDR4
*2GB DRAM por mddulo no es compatible.
« Admite memoria DDR4 3200/2933/2800/2666/2400/2133 no ECC,
sin bufer
* Intel® Core™ (i9/i7/i5) de la 11 generacién admiten DDR4 de hasta
3200; Core™ (i3), Pentium® y Celeron” compatible con DDR4 de hasta
2666.
Intel® Core™ (9/i7) de la 10° generacién admiten DDR4 de hasta 2933;
Core™ (i5/i3), Pentium® y Celeron® compatible con DDR4 de hasta
2666.
* Para obtener mas informacion, consulte la lista de memorias
compatibles en el sitio web de ASRock. (http://www.asrock.com/)
« Admite modulos de memoria UDIMM ECC (funcionamiento en
modo no ECC)
« Capacidad méaxima de memoria del sistema: 32GB
« Admite Perfil de memoria extremo de Intel® (XMP) 2.0

« 6 ranuras PCI Express 3.0 x16 (PCIE1 a x16/PCIE2 ~ 6 a x1)
« 1x Puertos de mineria (M_Portl a x1)*
* Compatibilidad con kit USB tipo Riser

« Intel” UHD Graphics Built-in Visuals y las salidas de VGA son
compatibles unicamente con procesadores con GPU integrado.

- Los procesadores Gen Intel* Core™ de la 11" generacién admiten la
arquitectura de graficos Intel® X° (Gen 12). Los procesadores Intel®

Core™ de la 10" generacién admiten gréficos de la 9* generacion.
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+ Compatible con HDMI 1,4 con una resoluciéon maxima de 4K x 2K
(4096x2160) a 30Hz

+ Admite Sincronizacién automatica entre audio y video, color
profundo (12 bpc), xvYCC y HBR (audio de alta tasa de bits) con
puerto HDMI 1.4 (se necesita un monitor compatible con HDMI)

+ Admite HDCP 2.3 con puerto HDMI 1.4

LAN + Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
- Giga PHY Intel® 1219V
+ Admite la funcién Reactivacion de LAN
+ Admite proteccion contra rayos y descargas electrostéticas (ESD)
+ Admite Ethernet 802.3az de eficiencia energética
+ Admite PXE

E/S en panel + 1x puerto de ratén/teclado PS/2
posterior + 1x puerto HDMI
+ 2x Puertos USB 2.0 (admite proteccion contra descargas
electrostaticas)
+ 2xPuertos USB 3.2 Genl (admite proteccion contra descargas

electrostdticas)
+ 1xPuerto LAN RJ-45 con LED (LED DE ACTIVIDAD/ENLACE y
LED DE VELOCIDAD)
Almacena- + 1x Conector SATA3 de 6,0 Gb/s, compatible con las funciones
miento NCQ, AHCI y Conexidn en caliente

+ 1xZbcalo M.2, admite el médulo SATA3 6,0 Gb/s M.2 de tipo
2260/2280/22110 con clave M

Conector + 1x Base de conexiones en el panel del sistema
« 1x Conector SPI TPM
+ 1x LED de alimentacion y base de conexiones para el altavoz
+ 1 x Conector para ventilador de la CPU (4 contactos)
* El conector para ventilador de la CPU admite ventilador de la CPU
con una potencia de ventilador de 1 A (12 W) maxima.
« 8 x conectores de ventilador del chasis (de 4 contactos)
* CHA_FAN3~CHA_FANS admite el ventilador del chasis con una
potencia de ventilador méxima de 2,5A (30 W).
* CPU_FAN1, CHA_FAN1 y CHA_FAN?2 pueden ajustar la velocidad

del ventilador de 4 contactos.
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3 x conectores de alimentacion ATX de 24 contactos

1 x Conector de alimentacién de 12 V PCle de 8 contactos

4 x Conectores de alimentaciéon PCle de 4 contactos

1 x Base de conexiones USB 2.0 (admite 2 puertos USB 2.0) (admite
proteccioén contra descargas electrostaticas)

1 x Botén de alimentacién

1 x Boton Restablecer

BIOS legal UEFI AMI compatible con interfaz grafica de usuario
multilingtie

Eventos de reactivacion compatibles con ACPI 6.0

Admite SMBIOS 2.7

Varios ajustes de voltaje de nucleo y caché de CPU, GT de CPU,
VCCSA, DRAM, VCCIO y VCCIN AUX

Tacometro del ventilador: CPU, ventiladores del chasis

Ventilador silencioso (ajuste automético de la velocidad del venti-
lador del chasis por temperatura de la CPU): CPU, ventiladores del
chasis

Control de varias velocidades del ventilador: CPU, ventiladores del
chasis

Supervision del voltaje: Vcore de CPU, +12V, +5V, +3,3 V

Microsoft® Windows® 10 64 bits
Linux: Ubuntu 16.04 LTS / Fedora 25

* Solamente admite funciones bésicas del sistema operativo Linux.

Debido a la compatibilidad del propio sistema Linux, no hay garantia

de que todas las funciones se admitan.

FCCyCE
Preparado para ErP/EuP (se necesita una fuente de alimentacion

preparada para ErP/EuP)



* Para obtener informacion detallada del producto, visite nuestro sitio Web: http://www.asrock.com

A

Tenga en cuenta que hay un cierto riesgo implicito en las operaciones de overclocking, in-
cluido el ajuste de la BIOS, aplicando la tecnologia de overclocking liberada o utilizando
las herramientas de overclocking de otros fabricantes. El overclocking puede afectar a la
estabilidad del sistema e, incluso, dafiar los componentes y dispositivos del sistema. Esta
operacién se debe realizar bajo su propia responsabilidad y usted debe asumir los costos.
No imos ninguna resp bilidad por los p daios causados por el overcloc-

king.

ol
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1.3 Instalacion de los puentes

La instalacion muestra como deben instalarse los puentes. Cuando la tapa de puente se coloca
en los contactos, el puente queda “Corto”. Si no coloca la tapa de puente en los contactos, el

puente queda “Abierto”

W 9

Short Open

Puente de borrado de

CMOS
(CLRMOSI1)
(consulte la pag. 1, n° 3)

Puente de 2 contactos

CLRMOSI le permite borrar los datos del CMOS. Para borrar y restablecer los parametros
del sistema a los valores predeterminados de instalacion, apague el ordenador y desenchufe
el cable de alimentacion de la toma de alimentacion. Después de esperar 15 segundos,
utilice una tapa de puente para acortar los contactos en el CLRMOSI durante 5 segundos.
Sin embargo, no borre el CMOS justo después de que haya actualizado la BIOS. Si necesita
borrar el CMOS cuando acabe de actualizar la BIOS, debera arrancar el sistema primero y,
a continuacion, debera apagarlo antes de que realice el borrado del CMOS. Tenga en cuenta
que la contrasefia, la fecha, la hora y el perfil de usuario predeterminado seran eliminados
unicamente si se retira la pila del CMOS. Acuérdese de retirar la tapa de puente después de
borrar el CMOS.
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1.4 Conectores y cabezales incorporados

Los cabezales y conectores incorporados NO son puentes. NO coloque tapas de puente sobre
estos cabezales y conectores. Si coloca tapas de puente sobre los cabezales y conectores dafiard de
forma permanente la placa base.

Cabezal del panel del siste- Conecte el botén de alimentacion,

ma GND el boton de restablecimiento y el

(PANELLI de 9 contactos) GND RESET# indicador de estado del sistema
PWRBTN# GND

(consulte la pag. 1, n° 10)

oLED. HDLED. que se encuentran en el chasis a
PLED+ HDLED+ esta base de conexiones segun las
asignaciones de contactos que se
indica a continuacion. Cercidrese
de cuales son los contactos
positivos y los negativos antes de
conectar los cables.

PWRBTN (botén de alimentacién):
Conéctelo al boton de alimentacién del panel frontal del chasis. Deberd configurar la forma en la
que su sistema se apagard mediante el botén de alimentacién.

RESET (boton de restablecimiento):
Conéctelo al botén de restablecimiento del panel frontal del chasis. Pulse el boton de restableci-
miento para resetear el ordenador si éste estd bloqueado y no se puede reiniciar de forma normal.

PLED (Indicador LED de la ali tacion del sisti ):

Conéctelo al indicador de estado de la alimentacién del panel frontal del chasis. El indicador LED
permanece encendido cuando el sistema estd funcionando. El indicador LED parpadea cuando el
sistema se encuentra en estado de suspensién S1/S3. El indicador LED se apaga cuando el sistema
se encuentra en estado de suspension S4 o estd apagado (S5).

HDLED (Indicador LED de actividad en el disco duro):
Conéctelo al indicador LED de actividad en el disco duro del panel frontal del chasis. El indicador
LED permanece encendido cuando el disco duro estd leyendo o escribiendo datos.

El diseio del panel frontal puede ser diferente dependiendo del chasis. Un médulo de panel frontal
consta principalmente de: botén de ali i6n, botén de restablecimiento, indicador LED

de alimentacion, indicador LED de actividad en el disco duro, altavoz, etc. Cuando conecte su
médulo del panel frontal del chasis a este cabezal, asegiirese de que las asignaciones de los cables y
los contactos coinciden correctamente.
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LED de alimentacion y

Conecte el LED de alimentacion

base de conexiones parala  SPEAKER PLED- del chasis y el altavoz del chasis a
altavoz puMMY PLEDY esta base de conexiones.
DUMMY PLED+
(SPK_PLED1 de 7 w5y
contactos) 1
(consulte la pag. 1, n° 11)
Conector Serie ATA3 Este conector SATA3 es compati-
Angulo recto: ble con cables de datos SATA para
(SATA_1: dispositivos de almacenamiento
consulte la pag. 1, n° 13) = interno con una velocidad de
transferencia de datos de hasta 6,0
Gb/s.
Cabezal USB 2.0 Esta placa base tiene otra base
(USB_3_4 de 9 contactos) oL oD de conexiones. Cada base de
(consulte la pag. 1, n° 9) P P+ conexiones USB 2.0 admite dos
P- P-
USB_PWR: USB_PWR puertos.
1
Conectores para el ventila- PR Conecte los cables del ventilador

dor del chasis
(CHA_FAN1 de 4 contac-
tos)

(consulte la pag. 1, n° 4)

(CHA_FAN2 de 4 contac-
tos)
(consulte la pag. 1, n° 12)

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

FNETINI

alos conectores del ventilador y
haga coincidir el cable negro con
el contacto de conexion a tierra.



(CHA_FAN3 de 4 contac- 43 21
tos)

(consulte la pag. 1, n° 26) FAN_SPEED_CONTROL
(CHA_FAN4 de 4 pines) AN

(consulte la pag. 1, n° 25) o

(CHA_FANS5 de 4 contac-
tos)

(consulte la pag. 1, n° 17)
(CHA_FANG de 4 contac-
tos)

(consulte la pag. 1, n° 24)
(CHA_FANT7 de 4 contac-
tos)

(consulte la pag. 1, n° 20)
(CHA_FANS de 4 contac-
tos)

(consulte la pag. 1, n° 23)

Conector del ventilador de FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED

la CPU o

(CPU_FANI de 4-pines) GND

(consulte la pag. 1, n° 1)

Esta placa base contiene un
conector de ventilador (ventilador
silencioso) de CPU de 4 contac-
tos. Si tiene pensando conectar un
ventilador de CPU de 3 contactos,

conéctelo al contacto 1-3.

Conectores de
alimentacion ATX
(ATXPWRI de 24
contactos)

(consulte la pdg. 1, n° 8)
(ATXPWR2 de 24

contactos)

(consulte la pdg. 1, n° 7)
(ATXPWR3 de 24
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 21)

Esta placa base contiene tres
conectores de alimentacion ATX
de 24 contactos. Para utilizar
una toma de alimentacion ATX
de 20 contactos, conéctela en los
contactos del 1 al 13.

H510 Pro BTC+
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Conector de alimentacion

Esta placa base contiene un

ATX de 12V DU conector de alimentacién ATX de

(ATX12V1 de 8 contactos) %% 12 V y 8 contactos. Para utilizar

(consulte la pag. 1, n° 27) . D] . una toma de alimentacion ATX
de 4 contactos, conéctela en los
contactos del 1 al 5.

Conectores de Conecte estos conectores a los

alimentacion PCle ZZT;CT suministros de alimentacion.

(PCIE_PWR3 de 4 +12v

contactos)

(consulte la pag. 1, n° 16)
(PCIE_PWR4 de 4
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 18)
(PCIE_PWR5 de 4
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 19)
(PCIE_PWR6 de 4
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 22)

Importante: Asegurese de que el
conector de alimentaciéon PCle
de 4 contactos y el conector

de alimentacion externo de la
tarjeta grafica estan conectados a
la misma fuente de alimentacion;
de lo contrario, la placa base y la
tarjeta grafica pueden danarse.

Puerto de mineria
(M_Portl:consulte la pag.
1, ne 15)

PERXN

o

|
pERXP O OL WAKE#

GND LD OH% CLkn
PETXP 6L (D% cLkp
PETXN 5L O+% RsT

Conecte este puerto al kit

elevador.

Conector SPI TPM
(SPL_TPM_J1 de 13
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 14)

1

SPI_DQ3
+3.3V
Dummy

CLK
SPI

_MosI
RST#
|TPIM7PIRQ

[e)[e)(e)(e}[e]
(e)[e)(e][e]

O[0!

[e)(e)

GN

SPI_MISO
SPI_CSO
SPI_DQ2

I
| SPI_TPM_CS#

D

RSMRST#

Este conector es compatible con el
sistema SPI Modulo de Plataforma
Segura (TPM, en inglés), que
puede almacenar de forma segura
claves, certificados digitales,
contrasefias y datos. Un sistema
TPM también ayuda a aumentar
la seguridad en la red, protege las
identidades digitales y garantiza la
integridad de la plataforma.



1.5 Interruptores inteligentes

H510 Pro BTC+

La placa base contiene dos conmutadores inteligentes: Boton Alimentacion y Restablecer.

Boton Alimentacion
(PWRBTN1)
(consulte la pag. 1, n° 5)

El bot6én Alimentacion permite
alos usuarios encender y apagar

rdpidamente el sistema.

Boton Restablecer
(RSTBTN1)
(consulte la pag. 1, n° 6)

El boton Restablecer permite a los
usuarios restablecer rapidamente

el sistema.
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1 BBepeHne

Brarogapum Bac 3a mprobpeTeHie HageXHOI MatepuHcKoit wratsl ASRock H510 Pro BTC+,
BBIITYCKAeMO1 TIOJ] TIOCTOSHHBIM CTPOTMM KOHTposieM Komnanuu ASRock. Ota MaTepuHckas
I1aTa 06ecreyrBaeT BeMMKOIEIHYIO IPOM3BOSUTEILHOCTD 1 OT/INYAETCA HaJIeKHOI
KOHCTPYKI[}eil B COOTBETCTBIY C TpeGoBaHMAMY KomnaHuu ASRock B oTHOIIEHNN

KagecTBa U TONTOBEYHOCTIL.

ITo npuuure 06H06/IEHUSL XAPAKMEPUCIIUK CUCITNEMHOTL NAIAMbL U NPOZPAMMHOZ0
obecneuenus: BIOS codepicumoe Hacmosugeii 00KyMeHMARUY MO Obimb U3MEHEHO
6e3 npedsapumenviozo yeedomneHus. IIpu usMeHeHuL cO0ePHCUMO20 HACIOAULE20
dokymerma e2o 06H087IeHHAA Bepcus Gydem docmynHa Ha seb-catime ASRock 6e3
npedsapumesnvHozo ysedomnerus. IIpu Heo6x00uUMOCMU MmexHUUecKoil n000epICKU,
CBA3AHHOLL C MAMEPUHCKOLL NAamoil, nocemume 8e6-caiim u Hatioume Ha Hem UHPop-
Mauuio 0 MoOen UChob3yeMoil samu mamepunckoti niamot. Ha ee6-caiime ASRock
MaKice MOHCHO HATIMU Camblil nOCTeOHUTI nepeuert noddepicusaemvix VGA-kapm u
IJT1. Be6-caiim ASRock http://www.asrock.com.

1.1 KoMmnnekT nocTaBku

+ MarepuHckas nnara ASRock H510 Pro BTC+

+ Kpatkoe pykoBogcTBo 1o ycranoBke ASRock H510 Pro BTC+

« JTuck ¢ T1O gys ASRock H510 Pro BTC+

1 kabenb nepegaun gaHHbIX Serial ATA (SATA) (mpuobpeTaeTcs OT/AEIbHO)

+ 1 BuHT A1 cnota M.2 (mprobpeTaroTcs OT/AeIbHO)
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1.2 TexHN4YeCKne XxapakTepucTuKku
Mnatdopma « CxeMma Ha OCHOBE TBEPJJOTE/IbHBIX KOH/IEHCATOPOB

un « Iloppepxusatorcs mporeccopst Gen Intel® Core™ 10 mokomnenns u
nporeccopst Gen Intel” Core™ 11 moxonenus (LGA1200)
+ Digi Power design
« Cucrema nurtanus 4

- Iloppepxusaercs texHosnorus Intel® Turbo Boost Max 3.0

Yuncer « Intel® H510

MamaTtb « 1xrHe3go DDR4 DIMM

* He mopaepsxnBatorcst Mogynu DRAM o6bemom 2 I'B.

« IloppepxuBarorcst Mogynu HeOydepusoarHoit mamsit DDR4

3200/2933/2800/2666/2400/2133 6e3 ECC.

* IIporeccopsr 11 mokonenus Intel” Core™ (19/i7/i5) TIO7I/Iep>KIBAIOT
mamsite DDR4 ¢ wacroroit 1o 3200; Core™ (i3), Pentium® u Celeron®
noggepKuBarT namAaTb DDR4 ¢ yactoroit 1o 2666.

* IIpoueccopst 10 mokonenust Intel® Core™ (19/i7) nopmep>xuBarOT
mamsaTe DDR4 ¢ gactoroit no 2933; Core™ (i5/i3), Pentium® u Celeron®
noagepkuBaroT namMmAaTb DDR4 ¢ yactoToit 1o 2666.

* JononHuTeMbHAsA MH(OPMALNs IpefcTaBieHa B Crcke
coBmecTuMoit mamaATy (Memory Support List ) Ha Be6-caiire ASRock.
(http://www.asrock.com/)

« Tlonmep>xka monmyneit mamsatu ECC UDIMM (pa6oTa B pexxuMe,

ormmarom or ECC)

« Makcumanbubiii 06bem O3Y: 32 I'b

« Tloppepxusaercs Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

Cnortbl pac- + 6 x Cnor PCI Express 3.0 x16 (PCIE1 ¢ x16 / PCIE2~6 ¢ x1)
WwnpeHus 1 nopra martaunra (M_Portl mpu x1)*
*Tlopmepxka KOMIUIEKTa IepexofHnka tuna USB

lpaduueckaa - Bcrpoennsii Bupeoanantep Intel® UHD Graphics u BbIxofs!
nogcucrema VGA nopfep)X1BaloTcsA TONbKO Ipu ycronb3oanm 11T co
BCTPOECHHBIMI TPaQUuecKMMU IPOIeCCOPAMIL.
« IIpomeccops! 11 mokonenus Intel® Core™ NOAJEPKUBAIOT
rpadudeckyo apxutekrypy Intel® X (mokonenue 12). ITporeccopst
10 okonenus Intel® Core™ mopmepsxusaior rpaduky 9 mokonenus
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LAN

TbinoBble
nopTbl BBO-
Aa-BbiBOAa

3anomMmuHalo-
e ycTpom-
cTBa

Pasbembl

« Iloppepxka HDMI 1.4 ¢ MakcuManbHbIM paspenenneM fo 4K x
2K (4096x2160) mpu 30 Ity

« Tompepxmupatorcs Auto Lip Sync, Deep Color (12 6ur/user),
xvYCC n HBR (High Bit Rate Audio) yepes mopr HDMI 1.4
(rpebyercs coorsercrBytommit HDMI-mMonuTop)

« Toppepxusaerca HDCP 2.3 yepes mopt HDMI 1.4.

« Gigabit Ethernet 10/100/1000 M6ut/c

+ Giga PHY Intel® 1219V

« IloppepxuBaercs npobysxpenue 1o JIBC

+ MonHnesamuTa 1 3alMTa OT 37EKTPOCTATUYECKMX PA3PATIOB
« Tloppepxupaerca Energy Efficient Ethernet 802.3az

- Ilompepxxusaercsa PXE

« 1 xmopt PS/2 pna Mblmn/KmaBuaTypbl

« 1xmnopr HDMI

+ 2xmnopra USB 2.0 (c 3a1uToii OT 3/IeKTPOCTATIIECKIX Pa3PsI0B)

« 2xmnoproB USB 3.2 Genl (c 3amuToii OT 9/MeKTPOCTATUYECKUX
paspsnoB)

+ 1xnoprt JIBC RJ-45 ¢ nuankaropamu (AxktusHOCTh/ CoeinHeHne
u CKOpoCTb)

+ 1 mopt SATA3 6.0 I'6ut/c, mogaep>xusatorcss NCQ, AHCI n «rops-
yasg» 3aMeHa

+ 1 cnor M.2, moppepxxusaet mogynb M.2 SATA3 ¢ kmoyom M tyma
2260/2280/22110 co CKOPOCTBIO TIepeadn JaHHbIX 6,0 [6mT/c

« 1 KomojKa /I IOPTOB CUCTEMHON MTaHeIN

« 1 xkomoxgka SPI TPM

+ 1 X KO/oaKa CBeTOAMOSHOTO MHANKATOPA IMTAHNUA Y KOPITYCHOTO

JIVHaMMKa

+ 1x paspeM Ayt BeHTHIATOpA OXIakaeHust LI (4-KOHTaKTHBIIT)
* PazbeM IpOL[eCCOPHOTO BEHTUIATOPA IIOAEP>KINBAET BEHTU/IATOP C
noTpebsembIM TOKOM He Goree 1 A (12 Br).

+ 8 pasbeMa LA BeHTWIATOpA KOpIyca, 4-KOHTaKTHBIE
* CHA_FAN3~CHA_FANS noppep>xuBaeT BeHTHIATOP KOPITyca ¢
noTpebseMbIM TOKOM He 6oree 2,5 A (30 Br).
* CPU_FANI1, CHA_FAN1 u CHA_FAN2 MOTyT MCIIONb30BaThCS HJIA
PeryInpoBaHIsA CKOPOCTHU 4-KOHTAaKTHOTO BEHTIIATOPA.

3 paspema muTaHya ATX, 24-KOHTaKTHBIX

« 1 paspem muranus PCle 12 B, 8-KOHTaKTHBbII

« 4 paspemos nuranuA PCle, 4-KOHTaKTHBIX
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+ 1 komoaxa USB 2.0 (2 mopra USB 2.0 ¢ 3ammToit OT 3/71€eKTPOCTATH-
YeCKUX paspsiioB)
« 1 KHOTIKA IIUTAHVS

+ 1 kHOmKa cOpoca

MapameTpbi + AMI UEFI Legal BIOS ¢ mopjiep»kkoit MHOTOA3BI9HOTO rpadurde-
BIOS ckoro uHTepderica
« Tloppepxka GyHKImit IpoOysxaenns o crangapry ACPI 6.0
« IMogpepxxa SMBIOS 2.7
« Perymuposxka nanpsixenwit axpa/kam 11T, GT, VCCSA, DRAM,
VCCIO, VCCIN AUX

KoHntponb « Taxomerp: CPU, BeHTUIATOPHI KOpITyca
o6opynoBa- + Becirymuas pabora (¢ aBTOMaTU4eCKoil perympoBKOii CKOPOCTH
HMA BpalljeHNA B 3aBUcUMOCTH oT Temmneparypsl 1I1): CPU, BenTnA-

TOPbI KOpITyca
+ Perynuposka ckopoctu Bpamenus: CPU, BeHTUIATOPbI KOpITyca
« Kounrponb Hanpskennit: Veore 111, +12 B, +5 B, +3,3 B

OnepauyunoH- -+ Microsoft® Windows® 10 (64-paspsigHas)

Hble cuctembl  + Linux: Ubuntu 16.04 LTS / Fedora 25
* TTopep>xmBaloTCst TOMbKO Gasosble GyHkuyy Linux O/S. V3-3a
COBMECTMMOCTH CaMoji CUCTeMbl Linux moiepykka Bcex (pyHKIII He

rapaHTUPYeTCA.

CepTtnduka- - FCC,CE
uuna . Cosmectumoctb ¢ ErP/EuP (#eo6xopum 610K MUTaHUsA, COOTBET-

crByromuii crangapry ErP/EuP)

* C dononHumenvHoti uHgpopmaueii 06 U30en UL MOKHO 03HAKOMUMbCS HA 6e0-caiime:

http://www.asrock.com

Credyem yuumvieam, umo paseon HPoUeccopa, 6K04as UsMeHeHUe HACMPoeK
A BIOS, npumenerue mexnonozuu Untied Overclocking u ucnonvsosarue uncmpymen-
1M06 PA320HA HE3ABUCUMDLX NPOU3EOOUMenell, CONPsHEH C OnpedesieHHbIM PUCKOM.
Paszon npoyeccopa moxcem CHU3UNDb CMAGUILHOCTb CUCINeMbL UL 0adice nPUBectu
K no6peHIeHUI0 ee KOMNOHeHN06 U ycmpoticme. Paseom npoyeccopa ocyuecmens-
emcs nonb3oeamernem Ha COOCMEEHHDbLI PUCK U 3a cO6CmBeHHbLTi cuem. Mol He Hecem
0MBemceeHHOCIb 34 603MOMNCHbIIL Yi4epO, 6bI36aHHbLLL PAS20HOM NPOLecCopa.
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1.3 YcTaHOBKa nepemblyek

YcranoBka IIEpEMbIYEK ITOKa3aHa Ha pUCYyHKeE. Hp]/[ YCTaHOBKE II€PEMBIYKI-KO/IITaYKa Ha
KOHTAKTDBI IEPEMbIYKA «3aMKHYTa». Ecmm IIepeMbIYKa-KOIIMAaY0K Ha KOHTAKThI HE YCTAaHOB-

JIeHAa, IIepeMbIYKa «Pa3OMKHYTa».

Short Open

ITepembruka copoca
HacTpoek CMOS
(CLRMOS1) 2-KOHTaKTHasA IlepeMbIYKa

(em. cTp. 1, Ne 3)

CLRMOSI ncronbayercs s yganenns ganasix CMOS. Yto6s1 cOpocuts 1 06HYINTDH
TTapaMeTpPbl CUCTEMbI HA HACTPOWKM MO YMOTYAHNIO, BBIK/TIOUNTE KOMITLIOTED I U3BIEKNUTE
OTK/TI0UNTE Kabe/b MMTAHNUA OT MCTOUHMKA IUTAHNUA. BeDKauTe 15 CeKyH M HaKMHON
HePeMBbIYKOIT 3aMKHITe KOHTAaKThI pazbema CLRMOS] Ha 5 cexynp. He cOpacbiBaiite
Hactpoitku CMOS cpasy nocie o6nosnerns BIOS. ITpn Heob6xopumMocTyt cOpocuTh
Hactpoitku CMOS cpasy nocre o6noserns BIOS cHavana mepesarpysure cucremy, a
3aTeM BBIK/IIOUMTE KOMIIbIoTep Hepey copocom HacTpoek CMOS. Yurure, 4T0 IIapoib,
7ara, BpeMs 1 IpoduIb I0MIb30BATE/A IO YMOTYAHUIO COPACHIBAIOTCA TOMBKO B TOM
cny4ae, ecu usByiedb 6atapero CMOS. IToce copoca Hactpoek CMOS He 3abybre CHATD

HAKU/THYIO TIePEeMBIUKY.
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1.4 Konogku u Pa3beMbl, PaCnoJZIOKEHHDbIE Ha CUCTEMHOMN
njnare

Pacnonosicenmvle Ha CUCMEMHOLL naame KOn0OKU U pﬂ377€]‘/lbl HE signsitomest l’lepe}‘/lbl%KﬂMH.

!:} HE ycmuﬂueﬂuauame Ha 9Mu KOLOOKU U pasvemol nepemviMKU-KOANauKu. Yemanoska
nEPEMbl“tEK’Koﬂna%KOB HA 9MU KONOOKU U pﬂ377€]‘/lbl Moxcem 8vl3samo HEyCmPﬂHMMDE no-
GPEJKBEHME CUCMEMHOTL NAaMmbl.

. GND

Komozika cuctemHoit GND resets  [LOFKIIOYNTE PacIONO>KeHHbIE
TTaHesm PWRBTN# GND Ha KOpITyce KHOIKY IIMTaHMuA,
(9-xonrakrHas, PANEL1) PLED- HDLED- KHOIIKY Ilepe3arpysKu u

(cm. cTp. 1, Ne 10) PLED+ HDLED+  JHIMKATOP COCTOAHMA CHCTEMbI

K 9TOI KOJIOJIKE B COOTBETCTBUM
C Ha3HaYeHMEeM KOHTAKTOB,
npuBeieHHbIM HipKe. [lepen
MOK/TI0YeHeM Kaberein
OnpeieNInTe MOMOKUTETbHBIN 1
OTPUIATENbHBIN KOHTAKTBI.

PWRBTN (xHonka numanus):
Ilodkniouerie KHONKY NUMAHUS, PACNOTIONEHHOTL Ha nepedHeil naxenu Kopnyca. Mo#Ho
HACMPOUMb cnoco6 BvIKIOHEHUS CUCHEMbL NPU HAKAM UL KHONKU NUMAHUA.

RESET (xnonxa cépoca):

Tlooxniouenue Kronku c6poca, pacnosioscenHotl Ha nepeoHeti nanenu kopnyca. Haxmume
KHONKY cOpoca, umo6vl nepe3anycmumo KOMnbIOMep, ecit OH 3a6UC 1 HOPMATLHDLLL NePe3anycx
HEBO3MOMEH.

PLED (c6emo0uo0Hvtii UHOUKAMOP NUMAHU CUCHIEMbL):

TTooxnioueHue UHOUKAMOPA COCMOAHUS, PACHOTIONEHHO20 HA nepedHell naHeau Kopnyca.
CeemoduodHbiil uHOUKamop 2opum, kozda cucmema pabomaem. Kozoa cucmema Haxooumcs 6
pexcume oxcudanus S1/S3, ceemoouod muzaem. Kozoa cucmema Haxooumcs e pexcume oxuoa-
HuA S4 unu svikouena (S5), ceemooduod e zopum.

HDLED (ceemno0uodnutii unouxamop pabomot #ecmrozo 0ucka):

Ilookniouerue c6emo0u00H020 UHOUKAINOPA PABOMbL #eCmK020 OUCKA, PACNONIOKEHHO020 HA
nepedreti nanenu. Céemoduo0Hvlil UHOUKAMOP 20pum, K020a JHecmKuil OUCK BbINONIHAEM
CHUMbIBAHUE UL 3ANUCL OAHHDIX.

epednss nanenv moxem Gvimv pasHoti Ha pasHvix kopnycax. Ha nepedneii nanenu pacnono-
JHeHbL KHONKA NUMAHUS, KHONKA Nepe3anycka, UHOUKAmop Numanus, uHOuKamop pabonot
HecmK020 Oucka, OuHamux u m.o. IIpu nodxknoueruu nepedHeii naHenu K 3moii konooke
nodkntouaiime npoeoda K COOMBEEMCIMEYIOULUM KOHMAKMAM.
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Komnopgka cBeTommogHoro

ITpenHasHaueHa /1A MOAK/IIOYe-

MH/IMKATOPa MUTAHUA U SPEAKER PLED- HIUA CBETOIMOHOTO NH/IMKATOPa
IVMHAMMUKA KOpITyca gzm: Eig: MUTAaHWUA U JYHAMUKA KOPITyCa.
(7-konTakTHas, SPK_ oy
PLED1) T
(em. cTp. 1, Ne 11)
Pazpem Serial ATA3 10T pasbeMm SATA3 npegHasHa-
IIpaBbIii yrosm: YeH JIs1 IOIK/TIOYeH s Kaberteit
(SATA_1: maHHBIX SATA BHYyTpeHHMX
oM. ctp.1, Ne 13) = 3aIIOMMHAKOIMX YCTPOCTB /I
Tepefiadli JAHHBIX CO CKOPOCTBIO
10 6,0 ['6ut/c.
Komnogka USB 2.0 Ha marepuHCcKoil 1aTe MMeeTcs
(9-xonrakrHas, USB_3_4) DUMMY ofiHa Kosopika. ITa Kononka USB
(em. cTp. 1, Ne 9) G’:'f :i“” 2.0 MOXeT TIOfifiep)KMBATh JBa
b p. mnopra.

USB_PWR USB_PWR

PasbeMbl BEHTUIATOPOB
KopIryca

(4-xonTakTa, CHA_
FAN1)

(em. ctp. 1, Ne 4)

(4 xouTaktoB, CHA_
FAN2)
(em. cTp. 1, Ne 12)

FAN_SPEED_CONTROL ‘

ENRTORNI

5~
o Y
O]~

CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

GND

FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

[TpenHasHaueHBI /1A IOAK/TIOUE-
Hust Kabeeil pa3beMOB BEHTUJIS-
TOPOB U MOJK/TIOUEHIIA YePHOTO
IIPOBOJIA K 3a3eMJ/ICHMIO.



(4-xonraktHbIit, CHA_ 403 21

FAN3)

(CM‘ CTp. L Ne 26) FAN_SPEED_CONTROL
(4-xonTakTHbIT, CHA_  CHA_FAN_SPEED
FAN4) +12V
(cm. cTp. 1, Ne 25)

(4 xonTakToB, CHA_
FANG5)

(cm. cTp. 1, Ne 17)

(4 xonTakroB, CHA_
FANG)

(M. cTp. 1, Ne 24)

(4 xonTakToB, CHA_
FAN7?)

(em. cTp. 1, Ne 20)

(4 xonTakToB, CHA_
FANS)

(em. crp. 1, Ne 23)

GND

Pagpem BeHTHMIATOPA FAN_SPEED_CONTROL
OXJTXK/IEHNS IIPOLieccopa CPU_FAN_SPEED
(4-xonrakra, CPU_FAN1) . I\TE] 2v

(em. cp. 1, Ne 1)

1.2 34

ITa MaTepuHCKasi IU1aTa CHabxe-
Ha 4-KOHTaKTHbIM Pa3beMOM [
MaJIOITyMAILIET0 BeHTU/IATOpa
LIII. Eci BBI cobmpaeTech MOg-
KJTIOYUTD 3-KOHTaKTHBIN BEHTU-
JIATOP OX/IAXKJEHUA IIPOLeCcCopa,
TIOAK/TIOYAliTe ero K KOHTAaKTaM
1-3.

Pazpembpr nutanusa ATX
(24-xoHTaKTa,
ATXPWRI1)

(em. ctp. 1, Ne 8)
(24-xkoHTaKTA,
ATXPWR?2)

(em. cp. 1, Ne 7)
(24-xoHTaKTA,
ATXPWR3)

(cm. cTp. 1, Ne 21)

Ora MaTepMHCKas I/IaTa OCHAllle-
Ha TpeMs 24-KOHTaKTHBIMM Pas3b-
emamu niutanusa ATX. Yro6sr
UCHO0/b30BaTh 20-KOHTAKTHBIN
pasbem nuranusa ATX, nopkio-
4YUTE ero BIO/Ib KOHTaKTa 1 1
KOHTaKTa 13.

H510 Pro BTC+
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Pazwvem muranus ATX 12
B

(8-konTakTOB, ATX12V1)
(em. cTp. 1, Ne 27)

Uy
Lo

OTa MaTepMHCKasA 1iara CHab-
JKeHa 8-KOHTaKTHbIM Pa3beMOM
mutanus ATX 12 B. Yro6bt
JICIIO/Ib30BaTh 4-KOHTAKTHbIN
paspem mmtanusa ATX, mopkmo-

: ! 4ITE €ro BJO/Ib KOHTAKTa 1 1

KOHTaKTa 5.
Pasbempl muranusa PCle OTH pasbeMbl CIyKaT JJIA 10f-
(4-xourtaktHbii PCIE_ ZZT;CT K/TIOUYEeHMS UCTOYHMKOB IUTAHMUA.
fcvlv\IIRci)p 1, e 16) +2v Baxnas mapopmanys. )
(4-xonTaxTHBI PCIE_ V6enurech, 4T0 4-KOHTAKTHBII
PWR4) pasbpeM rEMTal-ma PClen
(CM. CTP. 1) Ne 18) BHEIITHNUN pasheM NINUTAaHUA
(4-xonTaxTHBI PCIE_ Ha BUJIeOKapTe NOTKII0YEeHbI
PWR5) K OfHOMY OIOKY NUTaHIS;
(e cTp. 1, Ne 19) MHaYe MaTepUMHCKasA n;{a’ra n
(4-xonTaxTHBI PCIE_ BUIEOKAapTa MOTYT BBITY U3
PWR6) CTpOA.
(M. cTp. 1, Ne 22)
ITopTel MajiHMHTA IMopxrounTe XK 3TOMY HOPTY
(M_Portl:cm. cTp.1,Ne 15) KOMIIIEKT YIJIMHUTEIS /I

BUJI€OKAPTBI.

PERXN O

PERXP O OL WAKE#
GND LD OH% CLkN

PETXP 6L (D% cLkp

PETXN 5L O+ RsT

kononka SPI TPM
(13-xonTtakTHasts, SPI_
TPM_J1)

(cm. cTp. 1, Ne 14)

SPI_DQ3
+3.3V
Dummy

I
| SPI_TPM_CS#
GND
RSMRST#
SPI_MISO
SPI_CS0
SPI_DQ2

9T0T paszbeM obecrednBaeT
nopaepxKy cucremsl SPI Trusted
Platform Module (TPM), xotopast
crioco6Ha 06ecreynTh HaleXKHOe
XpaHeHue KIovel, InppoBbIX
cepTndnKaToB, Mapoeit u
manHbix. Cucrema TPM takke
MOBBILIAET YPOBEHb CETEBOIL
6e30MacHOCTH, 3allNIIaeT
1udpoBble MAeHTUPUKATOPBI

u obecreunBaer 1eI0CTHOCTh
11aThOPMBL.
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1.5 CmapT-nepekntoyatenu

Ora MaTe€pMHCKas IJIaTa OCHallleHa IBYMs CMapT-NE€PEKII0YaTeIAMMN: Kuomnka nuranus u

KHOIIKa cOpoca IapaMeTpoB.

Kuonka nuranus o o KHomnka nuraHus npegHasHadeHa
(PWRBTN1) ’ Wist GBICTPOrO BKIIHOYEHMS 1
(em. ctp. 1, Ne 5) ° [ BBIK/TIOUEHUA CUCTEMBI.

Kuomnxka cbpoca Kuorka cOpoca npegHasHadeHa
(RSTBTN1) . 1St OBICTPOTO MepesaIrycka
(em. cTp. 1, Ne 6) o [ CUCTEMBI.
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1 Introducao

Obrigado por comprar a placa-mae ASRock H510 Pro BTC+, uma placa-mae confiavel
produzida sob o controle de qualidade altamente consistente da ASRock. Esta placa principal
oferece um excelente desempenho com um design robusto em conformidade com o

compromisso da ASRock em fabricar produtos de qualidade e resistentes.

contetido desta documentagdo estard sujeito a alteragoes sem aviso prévio. Caso ocorram

Q Como as especificagdes da placa-mae e do software do BIOS podem ser atualizadas, o

modificagdes a esta documentacdo, a versdo atualizada estard disponivel no site da
ASRock sem aviso prévio. Se precisar de assisténcia técnica relacionada a esta placa
principal, visite o nosso site para obter informagées especificas sobre o modelo que estiver
utilizando. Vocé também poderd encontrar a lista de placas VGA e CPU mais recentes
suportadas no site da ASRock. Site da ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Conteudo da embalagem

+ Placa Mae ASRock H510 Pro BTC+

+ Guia de Instalagao Rapida da ASRock H510 Pro BTC+
+ CD de Suporte do ASRock H510 Pro BTC+

+ 1x Cabo de dados Serial ATA (SATA) (Opcional)

+ 1 x Parafuso para Soquete M.2 (Opcional)
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1.2 Especificacdes
Plataforma + Design de condensador solido

CPU - Suporta Processadores de 10° Gen Intel® Core™ e Processadores 11"
Gen Intel® Core™ (LGA1200)
« Digi Power design
+ Design com 4 fases de alimentagdo

+ Suporta Tecnologia Intel® Turbo Boost Max 3.0
Chipset « Intel” H510

Memoéria + 1xSlot DIMM DDR4
* 2GB de DRAM por médulo nao é suportado.
« Suporta memoria DDR4 3200/2933/2800/2666/2400/2133, nao
ECC, sem memdria intermédia*
* 11" Gen Intel® Core™ (i9/i7/i5) suporta DDR4 até 3200; Core™ (i3),
Pentium® e Celeron® suporta DDR4 até 2666.
* 10" Gen Intel® Core™ (i9/i7) suporta DDR4 até 2933; Core™ (i5/i3),
Pentium® e Celeron® suportam DDR4 até 2666.
* Por favor, consulte a Lista de Suporte de Memoria no site da ASRock
para obter mais informagao. (http://www.asrock.com/)
+ Suporta médulos de memoéria ECC UDIMM (opera em modo nao-
ECC)
+ Capacidade maxima da memoria do sistema: 32GB
+ Suporta Extreme Memory Profile (XMP) 2.0 da Intel®

Slot de ex- + 6 x Slots PCI Express 3.0 x16 (PCIE1 a x16 / PCIE2~6 a x1)
pansao + 1xPorta de Mining (M_Portal a x1) *
* Suporta kit Riser tipo USB

Graficos +  Os gréficos incorporados Intel” UHD e as saidas VGA s6 podem
ser suportados com processadores com GPU integrada.
« Processadores 11° Gen Intel® Core™ suporta Arquitetura Graficos
Intel® X° (Gen 12). Processadores 10" Gen Intel® Core™ suportam
Graficos Gen 9
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LAN

E/S do painel
posterior

Armazena-
mento

Conector

Suporta HDMI 1,4 com resolugdao max. até 4K x 2K (4096x2160) @
30Hz

Suporta Auto sincronizagao labial, Deep Color (12bpc), xvYCC e
HBR (High Bit Rate Audio) com porta HDMI 1.4 (E necessirio um
monitor compativel com HDMI)

Suporta HDCP 2.3 com Porta HDMI 1.4

LAN Gigabit a 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel® 1219V

Suporta Wake-On-LAN

Oferece Suporte a Protegdo de Relampago/ESD
Suporta Energy Efficient Ethernet 802.3az
Suporta PXE

1 x Porta PS/2 para mouse/teclado

1 x Porta HDMI

2 x Portas USB 2.0 (Suporta Prote¢do ESD)

2 x Portas USB 3.2 Genl (Suporta Prote¢ao ESD)

1 x Porta LAN RJ-45 com LED (LED ACT/LINK e LED DE
VELOCIDADE)

1 x Conector SATA3 6,0 Gb/s, suporte NCQ, AHCI, Conector a
Quente

1 x Soquete M.2, suporta médulo Chave tipo 2260/2280/22110 M.2
SATA3 6,0 Gb/s

1 x Cabegote do Painel do Sistema

1 x Plataforma SPI TPM

1 x LED de alimentagio e Cabegote de Autofalante
1 x Conector da ventoinha da CPU (4 pinos)

* O Conector do Ventilador de CPU suporta o ventilador de CPU de
alimenta¢dao maxima 1A do ventilador (12W).

8 x Conectores da ventoinha do Gabinete (4 pinos)

* CHA_FAN3~CHA_FANS suporta o ventilador de chassis de alimen-
tagdo maxima 2,5A do ventilador (30W).

* CPU_FAN1, CHA_FAN1 e CHA_FAN2 podem ajustar a velocidade
do ventilador de 4 pinos.

3 x Conectores alimentagao ATX 24 pinos
1 x Conector principal de energia x 8-pinos PCle 12V
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+ 4 x Conectores Alimentagao PCle 4 pinos

1 x Plataforma USB 2.0 (Suporta 2 portas USB 2.0) (Suporta Prote-
¢do ESD)

+ 1xbotdo Liga/Desliga

+ 1x Botdo de Reset

Funcoes da + AMI Legal UEFI BIOS com suporte multilingue GUI
BIOS + ACPI 6.0 compativel com eventos de despertar
«+ Suporte SMBIOS 2.7
+ CPU Core/Cache, CPU GT, VCCSA, DRAM, VCCIO, VCCIN AUX
Multi-ajuste de Tensao

Monitor de « Tacdmetro da ventoinha: CPU, Ventoinha do Chassi
hardware + Ventoinha Silenciosa (Auto ajusta velocidade da ventoinha do chas-
si pela temperatura da CPU): CPU, Ventoinha do Chassi
« Controle multi-velocidade da ventoinha: CPU, Ventoinha do Chassi
« Monitoramento da tensdo: CPU Vcore, +12V, +5V, +3,3V

SO + Microsoft® Windows® 10 64-bit
+ Linux: Ubuntu 16.04 LTS / Fedora 25
* A fungao basica do SO Linux confere, devido & compatibilidade do
proprio Sistema Linux, que ndo existe garantia que todas as fungdes

sejam suportadas.

Certificacoes - FCC,CE
+ Preparada para ErP/EuP (é necessaria uma fonte de alimentagao

preparada para ErP/EuP)

* Para obter informagoes detalhadas sobre o produto, por favor, visite o nosso site: http://www.asrock.com

Por favor, observe que existe um certo risco envolvendo overclocking, incluindo o ajuste

A das definigoes na BIOS, a aplicagdo de tecnologia Untied Overclocking ou a utilizagao
de ferramentas de overclocking de terceiros. O overclocking poderd afetar a estabilidade
do sistema ou mesmo causar danos nos componentes e dispositivos do seu sistema. Ele
deve ser realizado por sua conta e risco. Nao nos responsabilizamos por possiveis danos
causados pelo overclocking.
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1.3 Configuracao dos jumpers

A imagem abaixo mostra como os jumpers sdo configurados. Quando a tampa do jumper é
colocada nos pinos, o jumper é "Curto". Se nao for colocada uma tampa de jumper nos pinos,

o jumper é "Aberto".

W 9

Short Open

Apagar o Jumper CMOS

(CLRMOS1)
(ver p.1,N.° 3)

Jumper de 2 pinos

CLRMOSI permite que vocé limpe os dados do CMOS. Para apagar e reinicializar os
parametros do sistema nos valores predefinidos, desligue o computador e desplugue a
tomada da alimentagao. Depois de aguardar 15 segundos, use uma capa de jumper para
fazer curto dos pinos no CLRMOSI por 5 segundos. No entanto, nao apague o CMOS logo
ap0s ter realizado a atualizagdo da BIOS. Se vocé precisar apagar o CMOS logo apos ter
terminado uma atualiza¢do da BIOS, devera primeiro iniciar o sistema e voltar a encerra-
lo antes de apagar o CMOS. Por favor, observe que a senha, data, hora e perfil padrao do
usuario serdo apagados so se a bateria CMOS for removida. Por favor, nao se esquega de

retirar a tampa do jumper depois de apagar o CMOS.



1.4 Suportes e conectores onboard
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Os conectores e suportes onboard NAO sdo jumpers. NAO coloque tampas de jumpers sobre
estes terminais e conectores. Colocar tampas de jumpers sobre os terminais e conectores ird

causar danos permanentes a placa-mae.

Suporte do painel de siste-

Ligue o botao de alimentagao,

ma GND o botio de reinicializagio e o
GND RESET#
(PAINELI1 de 9 pinos) PWRBTNE GND indicador do estado do sistema
(ver p.1,N.° 10) PLED- HDLED- no chassi deste suporte, de acordo
PLED+ HDLED+

com a descri¢do abaixo. Observe

0s pinos positivos e negativos

antes de conectar os cabos.

PWRBTN (Botdao de alimentagdo):
Conecte o botdo de alimentagdo no painel frontal do chassi. Vocé pode configurar a forma para
desligar o seu sistema através do botdo de alimentagao.

RESET (Botao de reinicializagdo):
Conecte o botdo de reinicializagdo no painel frontal do chassi. Pressione o botao de reinicializagdo
para reiniciar o computador, se ele congela e falha ao realizar um reinicio normal.

PLED (LED de alimentagio do sistema):

Conecte o indicador do estado da alimentagao no painel frontal do chassi. O LED ficard aceso
quando o sistema estiver em funcionamento. O LED ficard piscando quando o sistema estiver
nos estados de suspensdo S1/S3. O LED ficard desligado quando o sistema estiver no estado de
suspensdo S4 ou desligado (S5).

HDLED (LED de atividade do disco rigido):
Conecte o LED de atividade do disco rigido no painel frontal do chassi. O LED ficard aceso quan-
do o disco rigido estiver lendo ou registrando dados.

O design do painel frontal poderd variar dependendo do chassi. Um mddulo de painel frontal
consiste principalmente em um botao de alimentagao, um botdo de reinicializacdo, um LED de
alimentagdo, um LED de atividade do disco rigido, um alto-falante, etc. Ao conectar seu médulo
de painel frontal do chassi a este conector, certifique-se de que os fios e os pinos correspondem de
forma correta.
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LED de alimentagao e
Cabegote de Autofalante
(SPK_PLED1 de 7 pinos)
(ver p.1, N.o 11)

SPEAKER PLED-
DUMMY PLED+
DUMMY PLED+

+5V

Conecte o LED de alimentagado do
chassi e o autofalante do chassi a

este cabegote.

Conector Serial ATA3

Angulo reto:
(SATA_1:

ver p.1, N.° 13)

Este conector SATA3 suporta
cabos de dados SATA para dispo-
sitivos de armazenamento interno
com uma taxa de transferéncia de
dados de até 6.0 Gb/s.

Suporte USB 2.0 Hé um cabegote nesta placa-mae.
DUMMY
(USB_3_4 de 9 pinos) GND GND Cada suporte USB 2.0 pode ter
(ver p.1,N.°9) ::+ ? duas portas.
USB_PWR: USB_PWR
1
Conectores da Ventoinha 43 21 Por favor, conecte os cabos do

do Chassi
(CHA_FANI1 de 4 pinos)
(ver p.1,N.c 4)

(CHA_FAN?2 de 4 pinos)
(ver p.1,N.212)

FAN_SPEED_CONTROL

CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

GND

FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

ENETINI

ventilador aos conectores do ven-
tilador e corresponda o fio preto

no pino terra.
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CHA_FAN3 de 4 pinos)
ver p.1, N.° 26)
CHA_FAN4 de 4 pinos)
ver p.1, N.° 25)
CHA_FANS5 de 4 pinos)
ver p.1, N.° 17)
CHA_FANG de 4 pinos)
ver p.1, N.° 24)
CHA_FANT? de 4 pinos)
ver p.1, N.° 20)
CHA_FANS de 4 pinos)
ver p.1, N.° 23)

~ N~  ~ ~ ~ —~ ~ —~ ~ —~

43 21

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
+12V
GND

Conector da Ventoinha da
CPU

(CPU_FANI1 de 4 pinos)
(ver p.1,N.0 1)

FAN_SPEED_CONTROL Esta placa mae inclui um conector

CPU_FAN_SPEED . .
T de ventilador da CPU (Ventilador
GND silencioso) de 4 pinos. Se vocé

pretende conectar um ventilador
1.2 3 4

da CPU de 3 pinos, por favor,

conecte-o ao Pino 1-3.

Conectores de alimentagao
ATX

ATXPWRI de 24 pinos)
ver p.1, N.° 8)

ATXPWR?2 de 24 pinos)
ver p.1, N.°7)

ATXPWR3 de 24 pinos)
ver p.1, N.° 21)

~ o~ o~ ~ o~ o~

Esta placa-maée inclui trés conec-
tores de alimenta¢do de ATX de

24 pinos. Para utilizar uma fonte
de alimentagao ATX de 20 pinos,

introduza-a no Pino 1 e Pino 13.

Conector de alimentagdo
de 12V ATX

(ATX12V1 de 8 pinos)
(ver p.1,N.2 27)

5 1 Esta placa-maée inclui um conec-
tor de alimentagao de 12V ATX

de 8 pinos. Para utilizar uma fonte

oy
LU

de alimentagao ATX de 4 pinos,

introduza-a no Pino 1 e Pino 5.

87



88

Conectores de Energia

Conecte esses conectores as fontes

DETECT
PCle GND de alimentagao.
(PCIE_PWR3 de 4 pinos) +12v .
( 1 Ne 16) Importante: Verifique se
ver p.1, N.°
(PCII;, PWR4 de 4 pinos) o conector de alimentagao
e 4 pinos
( I N 18) P PCle de 4 pinos e conector de
ver p.1, N.°
(PCII;, PWRS de 4 pinos) alimentagao externa na placa de
e 4 pinos
( I N 19) P video estdo conectados 8 mesma
ver p.1, N.°
(PCII;, PWRS de 4 pinos) fonte de alimentagao; caso
e 4 pinos
( I N 22) P contrario, a placa-mae e placa de
ver p.1, N.°
P video podem ser danificadas.
Porta Mining Conecte esta porta ao kit do
(M_Portl:ver p.1, N.c 15) elevador.
PERXN O
PERXP 21 O wake#
oND L) OH% cLkn
PETXP io Oi CLKP
PETXN 2L O+ RsT
Plataforma SPI TPM SPI_DQ3 Este conector suporta um sistema
+3.3V
_ _J1de inos Dummy com 6dulo de Plataforma
(SPI_TPM_J1 de 13 pinos) mmy SPI Médulo de Plataf
(ver p.1, N.c 14) sp';’g?j ! Confiavel (TPM), que pode
SEEOS Cl)TgA’P'RQ armazenar com seguranga chaves,
Olo[0[0[0]0) certificados digitais, senhas e
| sLLTpM,cs# dados. Um sistema TPM também
GND
Sy SMRST ajuda a melhorar a seguranga
SPTP['JECZSE de rede, a proteger identidades

digitais e a garantir a integridade

da plataforma.



1.5 Interruptores inteligentes
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A placa-mae tem duas chaves inteligentes: Botdao de Energia e Botdo de Reinicializagao.

Botdo de alimentagao
(PWRBTN1)
(ver p.1,N.°5)

O Botio de alimentagdo permite
a0s usuarios ligar/desligar o

sistema rapidamente.

Botdo Reset (Reiniciar)
(RSTBTN1)
(ver p.1,N.° 6)

O Botdo Reset permite aos
usudrios reinicializar o sistema

rapidamente.
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1 Wprowadzenie

Dziekujemy za zakupienie plyty gléwnej ASRock H510 Pro BTC+, niezawodnej plyty gtéwnej
produkowanej z konsekwentnie wykonywang przez firme ASRock, rygorystyczna kontrola
jakosci. Plyta ta zapewnia doskonalg jako$¢ dziatania i solidng konstrukeje, spetniajaca

zobowigzanie firmy ASRock do dostarczania produktéw o wysokiej jako$ci i wytrzymatosci.

ne, zawartos¢ tej dokumentacji moze zosta¢ zmieniona bez powiadomienia. W przypad-
ku jakichkolwiek modyfikacji tej dokumentacji, zaktualizowana wersja bedzie dostgpna
na stronie internetowej ASRock, bez dalszego powiadomienia. Jesli wymagana jest pomoc
techniczna w odniesieniu do tej plyty gléwnej, nalezy odwiedzic strong internetowg w
celu uzyskania specyficznych informacji o uzywanym modelu. Na stronie internetowej
ASRock, mozna takze pobrac listg najnowszych kart VGA i obstugiwanych CPU. Strona
internetowa ASRock http://www.asrock.com.

Q Poniewaz specyfikacje plyty glownej i oprogramowanie BIOS mogg zostac zaktualizowa-

1.1 Zawartos¢ opakowania

+ Plyta gtéwna ASRock H510 Pro BTC+

+ Skrécona instrukeja instalacji ASRock H510 Pro BTC+
+ Pomocnicza ptyta CD ASRock H510 Pro BTC+

+ 1 x kabel danych Serial ATA (SATA) (Opcjonalne)

+ 1x$ruba do gniazda M.2 (opcjonalna)
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1.2 Specyfikacje
Platforma + Konstrukcja kondensatorami statymi

CPU « Obstuga 10-tej generacji procesoréw Intel® Core™ i 11 generacji
procesorow Intel” Core™ (LGA1200)
« Digi Power design
« Sekcja zasilania 4 Power Phase Design

+ Obstuga technologii Intel® Turbo Boost Max 3.0

Chipset « Intel” H510

Pamiec + 1x gniazdo DDR4 DIMM
* 2GB DRAM na modut nie sg obstugiwane.
+ Obstuga pamieci DDR4 3200/2933/2800/2666/2400/2133 non-
ECC, pamie¢ niebuforowana
* 119 generacji Intel® Core™ (i9/i7/i5) obstuguja DDR4 do 3200;
Core™ (i3), Pentium® i Celeron® obstuguja DDR4 do 2666.
* 10-tej generacji Intel® Core™ (i9/i7) obstuguja DDR4 do 2933;
Core™ (i5/i3), Pentium® i Celeron® obstuguja DDR4 do 2666.
* Sprawdz liste obstugiwanej pamieci na stronie internetowej ASRock
w celu uzyskania dalszych informacji. (http://www.asrock.com/)
+ Obstuga modutéw pamieci ECC UDIMM (dziatanie w trybie non-
ECC)
+ Maks. wielko§¢ pamieci systemowej: 32GB
+ Obstuga Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

Gniazdoroz- - 6x gniazdo PCI Express x16 (PCIE1 w x16 / PCIE2~6 w x1)
szerzenia + 1x porty do kopania kryptowalut (M_Port1 w x1)*
* Obsluga zestawu Riser typu USB

Grafika + Wbudowana grafika Intel® UHD i wyjscia VGA sg obstugiwane
wylacznie z procesorami, ktore majg zintegrowane GPU.
« 11" generacji procesory Intel® Core™ obstuguja Intel® X° Graphics
Architecture (generacja 12). 10-tej generacji procesory Intel® Core™

obstuguja grafike generacji 9

91



92

LAN

Tylny panel
Wejscia/Wyj-
$cia

Przechowy-
wanie

Ziacze

Obstuga HDMI 1,4 z maks. rozdzielczo$cig do 4K x 2K (4096x2160)
przy 30Hz

Obstuga Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC i HBR (High
Bit Rate Audio) z portami HDMI 1.4 (Wymagany monitor zgodny z
HDMI)

Obstuga HDCP 2.3 z portem HDMI 1.4

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel® 1219V

Obstuga Wake-On-LAN

Obstuga zabezpieczenia przed wyladowaniami atmosferycznymi/
ESD

Obstuga Energy Efficient Ethernet 802.3az

Obstuga PXE

1 x port myszy/klawiatury PS/2

1 x port HDMI

2 x porty USB 2.0 (Obstuga zabezpieczenia ESD)

2 x porty USB 3.2 Genl (Obsluga zabezpieczenia ESD)

1 x port LAN RJ-45 z LED (LED ACT/LINK i LED SPEED)

1 x zfacze SATA3 6,0 Gb/s, obstuga NCQ, AHCI i Hot Plug
1 x gniazdo M.2, obstuga Key M typu 2260/2280/22110 modutu M.2
SATA3 6,0 Gb/s

1 x zlacze gléwkowe na panelu systemu
1 x zlacze gléwkowe SPI TPM
1 x dioda LED zasilania i ztacze gtowkowe glo$nika

1 x zlacze wentylatora CPU (4-pinowe)

* Ztacze wentylatora CPU obstuguje wentylator CPU maksymalnym

pradem zasilania wentylatora 1A (12W).

8 x zlgcze wentylatora obudowy (4-pinowe)

* CHA_FAN3~CHA_FANS obstuguje wentylator obudowy z maksy-
malnym pradem zasilania wentylatora 2,5A (30W).
* CPU_FAN1, CHA_FAN1 i CHA_FAN2 moze dostosowa¢ predko$¢

wentylatora 4-pinowego.
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+ 3 x 24 pinowe zlgcze zasilania ATX

+ 1x 8 pinowe zlacze zasilania PCle 12 V

+ 4x4 pinowe zlacze zasilania PCle

+ 1x zlacza gtowkowe USB 2.0 (obstuguje 2 porty USB 2.0) (Obstuga
zabezpieczenia ESD)

+ 1 x Przycisk zasilania

+ 1 x Przycisk resetowania

Funkcja BIOS - Obsluga starszych wersji BIOS AMI UEFI z wielojezycznym GUI
+ Zgodnos¢ zdarzen wybudzania z ACPI 6.0
+ Obstuga SMBIOS 2.7
« Wiele regulacji napigcia CPU Core/Cache, CPU GT, VCCSA,
DRAM, VCCIO, VCCIN AUX

Monitor + Obrotomierz wentylatora: CPU, Zlacza wentylatora obudowy
sprzetu « Cichy wentylator (Automatyczna regulacja predkosci obrotowej
wentylatora obudowy przez temperature CPU): CPU, Zlacza wenty-
latora obudowy
«+ Kontrola wielu predkosci obrotowych wentylatora: CPU, Ztacza
wentylatora obudowy
+ Monitorowanie napiecia: Napiecie rdzenia CPU Vcore +12 V, +5 'V,
+3,3V

Systemope- - Microsoft® Windows® 10 64-bitowy

racyjny + Linux: Ubuntu 16.04 LTS / Fedora 25
* Obslugiwana wylacznie podstawowa funkcja systemu operacyjnego
Linux, z powodu kompatybilnosci samego systemu Linux, nie gwaran-
tuje si¢ obstugi wszystkich funkcji.

Certyfikaty « FCC, CE
+ Gotowos¢ do obstugi ErP/EuP (Wymagane zasilanie z gotowoscig
obstugi ErP/EuP)

* Dla uzyskania szczegotowej informacji o produkcie, nalezy odwiedzic¢ naszg strong internetowg:

http://www.asrock.com

Nalezy pamigtad, ze przetaktowywanie jest zwigzane z pewnym ryzykiem, wlgcznie

A z regulacjg ustawiert w BIOS, zastosowaniem Untied Overclocking Technology lub
uzywaniem narzedzi przetaktowywania innych firm. Przetaktowywanie moze wplywac
na stabilnos¢ systemu lub nawet powodowac uszkodzenie komponentow i urzgdzen
systemu. Powinno to zosta¢ zrobione na wlasne ryzyko i koszt. Nie odpowiadamy za
mozliwe uszkodzenia spowodowane przetaktowywaniem.
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1.3 Ustawienia zworek

Ta ilustracja pokazuje ustawienia zworek. Po umieszczeniu nasadki zworki na pinach, zworka

jest “Zwarta”. Jesli nasadka zworki nie jest umieszczona na pinach, zworka jest “Otwarta”

o W

Short Open

Zworka usuwania danych

z pamieci CMOS
(CLRMOS1) 2-pinowa zworka

(sprawdz s.1, Nr 3)

CLRMOSI umozliwia usunigcie wszystkich danych z pamieci CMOS. Aby usunac¢ i
zresetowad parametry systemu do ustawienn domyslnych, wylacz komputer i odtacz
przewdd zasilajacy od zasilania. Po odczekaniu 15 sekund, uzyj nasadke zworki do zwarcia
pinéw CLRMOSI na 5 sekund. Jednak, nie nalezy usuwa¢ danych z pamigci CMOS zaraz
po wykonaniu aktualizacji BIOS. Jesli wymagane jest usunigcie danych z pamigci CMOS
po zakonczeniu aktualizacji BIOS, przed rozpoczeciem usuwania danych z pamieci CMOS
nalezy najpierw uruchomi¢ system, a nastepnie wylaczy¢ go. Nalezy pamietac, ze hasto,
data, czas i domy$lny profil uzytkownika zostang usunigte tylko po wyjeciu baterii CMOS.
Nalezy pamietaé, aby po usunigciu danych z pamigci CMOS, usung¢ nasadke zworki.
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1.4 Wbudowane ztgcza gtéwkowe i inne ztacza

Whbudowane zlgcza gléwkowe i inne zlgcza sq bezzworkowe. NIE nalezy umieszczaé zworek
nad tymi zlgczami gléwkowymi i zlgczami. Umieszczanie zworek nad zlgczami gléwkowymi i

zlgczami spowoduje trwale uszkodzenie plyty glownej.

Ztacze gtdwkowe na pane-

lu systemu eno
) GND RESET#

(9-pinowe PANELI) PWRBTN# GND
(sprawdz s.1, Nr 10) PLED- HDLED-
PLED+ HDLED+

PWRBTN (Przycisk zasilania):

Do tego zlacza glowkowego
mozna podlacza¢ przycisk
zasilania, przycisk reset i wskaznik
stanu systemu na obudowie,
zgodnie z przydzialem pinéw
ponizej. Przed podlaczeniem kabli
nalezy zapisa¢ pozycje pindw plus

i minus.

Podlgczenie do przyciskéw zasilania na panelu przednim obudowy. Uzytkownik moze skonfiguro-
wac sposéb wylgczania systemu z uzyciem przycisku zasilania.

RESET (Przycisk resetowania):

Podtgczenie do przycisku resetowania na panelu przednim obudowy. Nacisnij przycisk resetowa-
nia, aby ponownie uruchomic komputer, przy jego zawieszeniu i braku mozliwosci wykonania

normalnego ponownego uruchomienia.

PLED (Dioda LED zasilania systemu):

Podlgczenie do wskaznika stanu zasilania na panelu przednim obudowy. Ta dioda LED jest wlg-
czona podczas dziatania systemu. Ta dioda LED miga, gdy system znajduje si¢ w stanie uspienia
§1/83. Ta dioda LED jest wylgczona, gdy system znajduje si¢ w stanie uspienia S4 lub wylgczenia

zasilania (S5).

HDLED (Dioda LED aktywnosci dysku twardego):

Podlgczenie do diody LED aktywnosci dysku twardego na panelu przednim obudowy. Dioda LED
Jjest wlgczona, podczas odczytu lub zapisu danych przez dysk twardy.

Konstrukcja panelu przedniego zalezy od obudowy. Modut panelu przedniego gtéwnie sklada sig
z przycisku zasilania, przycisku resetowania, diody LED zasilania, diody LED aktywnosci dysku
twardego, glosnika, itd. Po podigczeniu do tego zlgcza gléwkowego modutu panelu przedniego
obudowy, nalezy si¢ upewnié, Ze jest prawidtowo dopasowany przydzial przewodéw i pinéw.
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Dioda LED zasilania i

Podlacz to tego zlacza glowkowe-

zfacze gtowkowe glosnika SP;::;s Eig; go diode LED zasilania obudowy i
(7-pinowe SPK_PLEDI) DUMMY PLED+ glosnik obudowy .
(sprawdz s.1, Nr 11) v -
ZYacze Serial ATA3 To ztacze SATA3 obstuguja kable
Kat prosty: |- danych SATA dla wewnetrznych
(SATA_1: L urzadzen pamigci z szybkoscig
sprawdz s.1, Nr 13) transferu danych do 6,0 Gb/s.
Zkacza gtéwkowe USB 2.0 Na tej plycie gléwnej znajduje sie
(9-pinowe USB_3_4) D“m oo jedno ztacze gtowkowe. Zlacze
(sprawdz s.1, Nr 9) = P+ gtowkowe USB 2.0 moze obstugi-
P- P-
USB_PWR: USB_PWR waé dwa porty.

1

ZY3cza wentylatora obudo- 43 21

wy
(4-pinowe CHA_FAN1)
(sprawdz s.1, Nr 4)

(4-pinowe CHA_FAN2)
(sprawdz s.1, Nr 12)

lbood|

FAN_SPEED_CONTROL ‘
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

1 GND

2 FAN_VOLTAGE

3 CHA_FAN_SPEED

4 FAN_SPEED_CONTROL

Podlacz przewody wentylatora
do zlaczy wentylatora i dopasuj
czarny przewod do styku masy.
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4-pinowe CHA_FAN3)
sprawdz s.1, Nr 26)
4-pinowe CHA_FAN4)
sprawdz s.1, Nr 25)
4-pinowe CHA_FANS5)
sprawdz s.1, Nr 17)
4-pinowe CHA_FANG)
sprawdz s.1, Nr 24)
4-pinowe CHA_FAN7)
sprawdz s.1, Nr 20)
4-pinowe CHA_FANS)
sprawdz s.1, Nr 23)

~ N N~ N N~~~ o~~~

4.3 21

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
+12v
GND

Ztacze wentylatora CPU
(4-pinowe CPU_FAN1)
(sprawdz s.1, Nr 1)

Ta plyta gtéwna udostepnia

FAN_SPEED_CONTROL

CPU_FAN_SPEED 4-pinowe zlgcze wentylatora CPU
o2 (Cichy wentylator). Jesli planowa-

ne jest podlaczenie 3-pinowego
B wentylatora CPU, nalezy je podla-

czy¢ do pinéw 1-3.

ZYycza zasilania ATX
24-pinowe ATXPWRI)
sprawdz s.1, Nr 8)
24-pinowe ATXPWR2)
sprawdz s.1, Nr 7)
24-pinowe ATXPWR3)

(
(
(
(
(
(sprawdz s.1, Nr 21)

Ta plyta gtéwna udostepnia trzy
24-pinowe zlgcza zasilania ATX.
W celu uzycia 20-pinowego

zasilacza ATX, nalezy podlaczy¢

je wzdtuz pinu 1 i pinu 13.

ZYgcze zasilania ATX 12V
(8-pinowe ATX12V1)
(sprawdz s.1, Nr 27)

5 1 Ta plyta gtéwna udostepnia

B % 8-pinowe zlgcze zasilania ATX
10 12 V. W celu uzycia 4-pinowego
O] zasilacza ATX, nalezy podlaczy¢

je wzdtuz pinu 1 i pinu 5.
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Zkacza zasilania PCle
4-pinowe PCIE_PWR3)
sprawdz s.1, Nr 16)
4-pinowe PCIE_PWR4)
sprawdz s.1, Nr 18)
4-pinowe PCIE_PWRS5)
sprawdz s.1, Nr 19)
4-pinowe PCIE_PWRG6)
sprawdz s.1, Nr 22)

A~ N N~ N~~~

DETECT
GND
+12v

Podlacz te zigcza do zasilacza.

Wazne: Upewnij sie, czy
4-pinowe zlacze zasilania PCle
i zlacze zasilania zewnetrznego
karty graficznej sa podlaczone
do tego samego zasilacza; w
przeciwnym razie moze dojs¢
do uszkodzenia plyty gléwnej i
karty graficzne;j.

Porty do kopania
kryptowalut
(M_Portl:sprawdz s.1, Nr
15)

PERXN O
PERXP 210

GND 4O
PETXP 8L (")
PETXN 10O

Ot wakes
OH% cLkn
Qi CLKP
O+ rsT

Podlgcz ten port do zestawu

rozszerzen.

zfacze gtowkowe SPI TPM
(13-pinowe SPI_TPM_J1)
(sprawdz s.1, Nr 14)

SPI_DQ3
+3.3V
Dummy
CLK

SPI_MOSI
RST#
|TF;M,P|RQ

To ztacze obstuguje system

SPI Trusted Platform Module
(TPM), ktéry moze bezpiecznie
przechowywac klucze, certyfikaty
cyfrowe, hasla i dane. System
TPM pomaga takze w zwiekszeniu
zabezpieczenia sieci, ochronie
cyfrowych danych osobowych

i zapewnieniu integralno$ci

platformy.
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1.5 Inteligentne przetaczniki

Plyta gléwna ma dwa inteligentne przelaczniki: przycisk zasilania i przycisk resetowania

Przycisk zasilania
(PWRBTN1)
(sprawdz s.1, Nr 5)

Przycisk zasilania umozliwia
uzytkownikom szybkie wlaczanie/

wylaczanie systemu.

Przycisk resetowania
(RSTBTN1)
(sprawdz s.1, Nr 6)

Przycisk resetowania umozliwia
uzytkownikom szybkie

resetowanie systemu.
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SR S2 « PCI Express 3.0 x16 =% 6 7l (PCIEl @ x16 / PCIE2~6 @ x1)
o mlolyd EE 1) (x1 ol 4] M_Portl)*
*USB elg] 2ho] A 71 E 2] 4]

« Intel° UHD eI~ W E _ gl B]F
FZRAMZN A4 5 95 E} ]

« 11" Gen Intel® Core™ £ 2 4] 4] &= Intel® X° Graphics
Architecture(Gen 12) = #| 1 gt} . 10" Gen Intel® Core™ Z 2
Al 4= Gen 9 Graphics & 2] ¥

« HDMI 1.4 2| ¥ (] o |4} = 4K x 2K (4096x2160) @ 30Hz)

« Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC ' HBR (High Bit Rate
Audio)(HDMI 1.4 ¥ E ¥3}) 2|4l (HDMI .3+ 21 E] Z &

« HDMI 1.4 ¥ E£ ©]-§-3 HDCP 2.3 2| <

I
]
H
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LAN

Pl
03
0z

e

« Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
« Giga PHY Intel® 1219V

« Wake-On-LAN #] 4]

« W /ESD B% 2]

o A o]yl 802.3az 2|

« PXE A4

o PS20F$-2/J|HE FEE 1Y

« HDMI ZE 17}

. USB2.0 E£E 27l (ESD B3 2| $1)

o USB3.2Genl ZE 2 71 (ESD .35 2| )

o LED A% RJ-45 LAN % E 1 7] (ACT/LINK LED ¥ SPEED LED)

« SATA36.0 Gb/s A9 E] 1 7] ,NCQ AHCI ¥ “ 3t Z&]1” 7
<
o M22471 170, M 7] B} 2260/2280/22110 M.2 SATA3 6.0 Gb/s

=

2E A4

o A" i F 1

« SPITPM &t 1 7}

o A LED E ~3A #H 1 7}

o CPU AYE] 48 )1 70

*CPU A A e &= 3 A o] v 1A(12W) &l CPU A& 2| A3
et

o A AdE 8] (49)

* CHA_FAN3~CHA_FANS > 3 Z 2 o] 2 tf] 2.5A(30W) &l A A] =H
< A3}

* CPU_FAN1, CHA_FAN1 % CHA_FAN2 24 3 Hl =5 2
s,

o 247 ATX AL A e 370

« 8 A PCle 12V A Y A9E] 1 7

« 47 PCle A4 AYE 471

e USB2.031t 1 7] (USB2.0 EE 2 7] A1) (ESD 2.3 A% )

. AU HELAN

o A E 1Y
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BIOS J|= « Tharo] GUI A €18 A|-3-3}+= AMI UEFI 4§13 BIOS
« ACPI6.0 T o]z ¢ oWl =
« SMBIOS 2.7 214

« CPU Core/Cache, CPU GT, VCCSA, DRAM, VCCIO, VCCIN AUX
Aot th 24

StEHof 2L . = etz E : CPU, A E]
E o AF A (CPU =0 o3 A A] K &= 215 24 ): CPU, #
e
o A ohE S = Ao CPU, A9 E]
« At ZUE ] CPU Vcore, +12V, +5V, +3.3V

oS « Microsoft® Windows® 10 64- H] &
¢ Linux: Ubuntu 16.04 LTS/Fedora 25
* Liunx A 2~ 5] 24| ¢] 3314 &l Linux O/S 7] 7]
BE 5ol Al H s Bgo] gl

=}

olf
~
R
o,

re
o

« FCC,CE
« ErP/EuP A}-& 715 (ErP/EuP A4 75 Ad 3322 2 2)

* A g A 2 o] tlf sl A= AL I Afo] EE 3£ 5]4] A L http://www.asrock.com

BIOS 4% & 7 3} 7]} Untied Overclocking Technology = 2§31t e A
A o SWEEY EFE ABIIE AL ERHE LM FEH L ol HE 5]
o] mErhs AL At Al L. enFR % A=w A o) FFS F
7o) A5 T 820 FAo] £ WY £ Slgleh, onl g
U 84 S5 0 08 D5 ofok ol P 22

o 2] 5 Ayt :71 U= 4ol sl 4] A ¢lo] gLt

P

103



104
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A
A
o
&
Y
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1
o
>
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|o
o
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&
N
N,
auh
~
ot
A
A

W 9

Short Open

Clear CMOS A 5 @E
(CLRMOSI1) -
(1 3o]A], 3 &= 3 23 A
=)

CLRMOSI & A}-8-316 CMOS of] A 2% dlo] 8] = 2] 4= o) it} . A 2~ 8l s}ehn]
HE A2 A4 e 2o ssted AR nn A 2EE AL TFAA

ol A w41 Al 2. 15 2 9t |}l F A5 S AF4-3}e] CLRMOS] &) AE5& 5 %
E

EoF thel A 7] A1 A1 2. 2eir} BIOS QU o] E 2 Fol] = CMOS & AHA| 5}4] u}Al 4] 2
BIOS ¥l 0] E5 SR8 2 F CMOS & A $1oF & A%, 41 A 22812 el gk 5w}
|

: R ohe CMOS A7) ZHed& sllof gl ek cMos wlEle] &
A ZS-oll vk bz, G, A7), AH8-A) 7] 2 2 3hdo] 293U vl . CMOS &

2 F e A] A3 A A A AL
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1422560 2 HEH

o
wH A5 3 B L S s) A o] 290 vpe nE} 02 S4g

f 1E S t|s) AdE & 5o obdu]eh. HH Ae LB STl o} A o] 29-7]
vt

Al z~® s S AA el A WE, A HE,

(9 % PANELI) GND EESDET# A28l A EA 52 obeh ]

(130]2] , 10 ¥ &5 3} PWRBTN# GND 31 kol upe} o] Friol 14

) pueo-fOIO O ghe}, Alo] & ] A
PLED+ HDLED+

o G A3} $F AL 5

Ut

PWRBTN( %] HE ):
A e o] Al v Eoll AAF ek, A v EL o] gol A 2HL T S
P Y P lgh.

RESET( 2] 4 ¥]E ):
A A S o] 2] v Bl A Ik, AREIAF B Aok H P A A e e
A 23 A5 A W ELS Fe] 4

PLED( A]~¥] X1¢] LED):
A Al g d o] 9l A F ]G ol AF ). Al AHo] A58 w 9lS v+ LE

HDLED( 3}.= E2}o] H &2} LED):
A Al H s o] sle sefo] B g2} LED of] A gt sh= Eefo] Byl Hlo]E 5
8/ v} 2232 Q& v LED 7} A4 5.

i g v 2l A A E 2 ol E 5= el A dd 2 S 2 dd v E, 24
H]E | 9] LED, 315 Eefo] B E3} [ED, A3 # 5.0 2 A E o] 9lsei]r] .

I)d mEE o] st dFF uf oo]o] Iz} Ffo] &3] U512 gelt]
c}.
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<1 LED 2 29 3t

A} Al A1 LED ¢} 4§ A 23] A

(7 % SPK_PLED1) sPenken P Eoldte A AL
(1 3e]A], 11 ¥ s+ 3 DUMMY PLED+
+5V
Z) ;
Alg]d ATA3 A4 E o] SATA3 A E] &= =] v 6.0 Gb/
o = 71t . | o HAa LT 2 gl
. hal
I= g S'“ ]E-]L_O —'—Ezﬂos}x_
(SATA_1: Yl - A 2 23] 4 SATA H] o] ]
10]2],13 ¥ 35 3+ Aol &g A Gt .
=)
USB 2.0 3|t o] ufr R of = s}t F T
(9% USB_3_4) 7h st o]l UsB 2.0t &
(1 o)A, 9 W &5 3 Pr e EE FANEALTE 5
- )
}_ ) USB_PWR: USB_PWR E]’ .
1
AR AL S A E] 43 21 W Alo] LS W AdE] o] AA
(4 31 CHA_FAN1) |o 00 | Sha 24 efolo] & H A
(1 ﬁﬂo];] ,4 Hd fﬂ'% 7;‘:]' FAN_SPEED_CONTROL ‘ o]] O‘_Zvis}x /K]B—
=z CHA_FAN_SPEED
= ) FAN_VOLTAGE
GND
1 GND
(4 _‘:il CH A_FANZ) 2 FAN_VOLTAGE
3 CHA_FAN_SPEED
a o)A, 12 H & 4 FAN_SPEED_CONTROL
=)



(4 31 CHA_FAN3)

(190121, 26 ¥ &= 3
=)

(4- 31 CHA_FAN4)
(190121, 25 ¥ &= 3
=)

(4 3} CHA_FAN5)
Ho]=] ,17 ¥ I
)

7 CHA_FANG)
Ho]=] ,24 ¥ F5

I~

—~
—

e

I~

=W

—~
—

e

I~

)
3] CHA_FAN7?)
02,20 H &=

£
n;

r& ~

CHA_FANS)
o]=], 23 ¥ &= 3

I~

=l

NE R RS R N

—

43 21

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
+12v
GND

CPU % 7| ¥
(4 31 CPU_FAN1)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED

o] umi:oﬂ%uﬂ cpu
(Hzs A )ﬂH‘H?}%ZHEl

(19e]=], 1 ¥ 35 3 a2 o] el7 L]E} 33 CcpUA-E A

=) Zsle = 79 A 1-3 o] AZ3)
12 3 4 }\I:]}]v‘—*

ATX A4 AYH o] mfr R = ol =24 3 ATX A

(24 ¥1 ATXPWRI1)
(13017, 8 H &= 3
=)

(24 ¥1 ATXPWR?2)
(13e]7],7 9 &= 3
=)

(24 ¥1 ATXPWR3)
(13o]2], 21 W &= 3

<)

A AME] Al 7L 'R = o] o)

k. 20 A ATX HAFFH
S AgstedH A1 3213
e} ol Zakal Al 2

o 2 g
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ATX 12V AL A9 H 5 1 o] mr Bt ol &= 8 3 ATX 12V

(8 1 ATX12V1) DU Al Ade] 7} sl E o] gl
(1301, 279 3= 3 %% Utk 437 ATX Q2733
2) Zagateld A1 35S
ABin}
upe} A A5 Al 2
PCle A AE] Do o] AVEHE A FFAA] ol
(4 31 PCIE_PWR3) P Adst AL
b2 L5 =)
(71\_1‘"0]2],16%60—|;1(3 +12v %‘_9.}\]'%0]':4‘?11)(:162_]0'171‘%1]
- EEELEREEE RN
(4 3! PCIE_PWR4) F] g = Zl 3k psyU of] 3 A
(1 o)1=, 18 ¥ 3= 3+ ro
s sfjof k. 227 ok& 73+
=) B S ok el =gt
(4 ¥ PCIE_PWR5) e 4= 9l & o)
(171017, 199 &2 3 ST
=)
(4 71 PCIE_PWRS)
(10]1=] ,22 ¥ &= 3
=)
npolyd T E o] ZEE fo]A] 7| Eof A2
(M_Port1:1 # 0] 7] ,15 ML
F= 3z
PerxN O

PERXP O OL WAKE#
GND LD (OH% CLkN

PETXP 6L (O cLkP

PETXN 5L O+% RsT

SPI TPM 3|t sP1_DQ3 ol AdlE = 7], LA ' a4,
+3.3V

(13 3 SPI_TPM_J1) Dunmy o} % & dlo]E] = ekl B

(o], 14 W = 3 rers 7+l %= 9] = SPI TPM(Trusted
=) SO0 Cl)Tgm’PIRQ Platform Module) A] 2~ 818 2] <1

1[Qlololo[o[o Ut} TPM A 2~E& Y E S
SLLTPMJJS# 3 Bke 7stet v x4 4l

GND
2
srimso AL B33 SHF 2
opr o0 = FA .
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1 [ICHIC

ASRock H510 Pro BTC+ X' —R—REBEW EIFWZEEZLTRICHO S TE
WE G, ASRock DEh G —E LIz kS /a B HO TSI N THB X I BN
B LA E ARG Z DD NI ST =< AR I FE T,

YW —R—RD(LfkE BIOS V7 NIz TIdEH ESNBTE DB Z728, CDY =2

Q TIVDANRIE T EEUCEETZENDHDET, CON =27 )VDHNKICEE)
HolYFEICIE, B &N /N—=2 52408, 7575 < ASRock DUz 7 W+ R 5
AFETEZEINCHEDET, SO —R—FICBI T 2 EEiHY 7% VR — R D B
BEicid, TEHDETINS DO TDFIERZ, DT 71 R THHE<7E
&% ASRock DU 7 V1 FTld, \=ATD VGA /1—FBEL T CPU Hhih—F—E¢
CEIc N E T, ASRock U 71 http://www.asrock.com.

11 Ny T—UDARE

« ASRock H510 Pro BTC+ ¥H#'—HR—FR

« ASRock H510 Pro BTC+ 7 A w7 AV AR—)VHAR
« ASRock H510 Pro BTC+ ¥3R—h CD

o YUTIV ATASATA) 7 =27 =7 )V (AT a>) x1
o 1xM2V 7y hHRLGHT>ay)
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1.2 {1k

TS5y T4—L

CPU

FyTyh

AEY

ERA O bk

G57499R

° 'flk:j \\/7“ ﬁ§§g+

\

o 5510 AR Intel® Core™ 7By Y B X T 11 Gen Intel®
Core™ 7'ty ¥ (LGA1200) ZHR—FLET

o TURVERR

o 4 BFET xR

o Intel® Z—ART—ZAk Max 77/ 13— 3.0 IS

o Intel* H510

« 1xDDR4 DIMM AHw k
* £ — )V 2GB DRAM IZIE G LER Aue
« DDR4 3200/2933/2800/2666/2400/2133 ./ >/ ECC. 7>/ )\w 77
—RAEVITHS
* 55 11 14X Intel® Core™ (19/i7/i5) t&. i K 3200 F TD DDR4
e R—hLFE T, Core™ (i3). Pentium® 35K U Celeron® &, K
2666 £ T DDR4 P R—KLET,
* 25 10 HHAX Intel® Core™ (19/i7) 1. K 2933 £TD DDR4 7
HR—hLFE T, Core™ (i5/i3). Pentium® 33K U Celeron® &, K
2666 £ T DDR4 P R—KLET,
* FEHNC DV TIE, ASRock V2 7Y A FDAEY—HR—h—
T BIRUTLIZEW, (http://www.asrock.com/)
« ECC UDIMM AEVEY 2—)UH G (non-ECC E— R THj
(9]
o YRATLAEY) DI KA 32GB
o Intel° TZAR)—LAE) T T T 741V (XMP)2.0 IZH i

« 6x PCI Express 3.0 x16 A1 ;(x16 T PCIE1/x1 T PCIE2 ~ 6)
o 1x¥AZ27KR—F(M_Portl @x1)*
* USB XA T T A Y —F MRS

o Intel® UHD 7 F 74y 7 ANKE P 27 )V BXT VGA Hi)1id.
GPU It IN= 70ty Y —DHTHR—ENET,

o 511 AR Intel® Core™ 7B P&, Intel® X 7T T 0w 7 A
7—FT7F ¥ (Gen 12) 72V R—FLFET, 55 10 1L Intel
Core™ 723, Gen 9 7574y 7 AP R—KhLET
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U7INxIV 1/0

A=Y

aAXRI2

112

HDMI 1.4 77/ 0¥ —IZHIG, i KIS 4K x 2K
(4096x2160) @ 30Hz

HDMI 1.4 R—FCA—I)w T 27 T4 —T 75— (12bpc).
xvYCC. BX U HBR(E LY FL— b4 —F ) IS (HDMI
FIEEZRX—DRETT)

HDMI 1.4 JK— T HDCP 2.3 IZH} )5

FE v k LAN 10/100/1000 Mb/s

77 PHY Intel® 1219V

Wake-On-LAN (V=17 £ TS

T/ BFEXURE (ESD) {RREISHE

I RIVF—FIROK A — v b 802.3az ZZH R—1
PXE 7Y R—h

1xPS2 TR | F—R—FR—h

1 x HDMI R—hk

2 x USB 2.0 R— b (HrEE Ui (ESD) fREICRIE)

2 x USB 3.2 Genl "R— bk (FFeE XU (ESD) fREEICTIR)
LED {3 & 1 x RJ-45 LAN ;R—} (ACT/LINK LED & SPEED
LED)

1 x SATA3 6.0 Gb/s T2 % NCQ, AHCL BL UV kv 755
BEREITHRE IS

1xM.2 V7 b M Key 21 7 2260/2280/22110 M.2 SATA3 6.0
Gb/s BV 2— WIS

1x VAT LSRNy X —

1 x SPI TPM N\ X' —

1x & LED LAY —H—\w X —
1xCPU 77T 24 EY)

*CPU 77 AT ZIE K 1A (12W) DFE 1D CPU 77 /ITHhf
IHLET,

§x Y —I Ty ARIR(AEY)

* CHA_FAN3~CHA_FANS 31K 2.5A 30W) D1 DY v—
T7 I LE T,

* CPU_FANI1, CHA_FAN1, BX U, CHA_FAN2 3 4 BT 7 Vi
[Ex iR TEE T,

3x24 €V ATX FBIRIRT X
1x8 ¥ PCle 12V BHIX X
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o 4x4 YV PCle BIFIRTH

« 1xUSB 2.0 \w&—(2 D0 USB 2.0 K— M) FraE &
(ESD) R his)

o 1xEHEFEARZY

o« 1xVUtYRREY

i

BIOS ##8E « AMI UEFI Legal BIOS, £ 57 GUI YHR— My &
o ACPI 6.0 ¥R A0 T T A b
« SMBIOS 2.7 /R—}
« CPU 7/ F+¥ w2, CPU GT, VCCSA,DRAM, VCCIO,
VCCIN AUX B~V F-ii#

IN—FYx7  « T7VRIAA=R.CPU, Ty —T 7
E-AR— o B 772 (CPUREICHES T v — T 7 7 RO :
CPU, v —Y T 7
o T7OVFHERIE : CPU, v —2 T 7
o R : CPU Veore, +12V, +5V, +3.3V

os o Microsoft® Windows® 10 64-bit
o Linux: Ubuntu 16.04 LTS / Fedora 25
* Linux O/S DIEARERED A7z Y R—F UE T, Linux A7 LEK
DHEHNED Tz, TR TOMEEN T R—FEN2 DI TEHOEE
Foo

SREE « FCC.CE
« ErP/EuP Ready (ErP/EuP Wi IR AR E AWAEETY)

* PARAERNIC DU T, Mt x 7 e O T2 X0 http://www.asrock.com

BIOS REEDF#E, 77> A4’ KA —IN—2 0y 070 /02 —DjigfH, Y —F/N—7¢

A DA—IN=00 7Y — )V DR E R G A —N—o Ty JIcld, —EDVX
GEENFETDCTHELIEE A —IN—2000 0T B AT AL
E0/z0, SRTLDIAY K= N RTINA ZDHET S EDBDET, T HID
DEETITo TIEX 0 ¥ibE Tl A —N—2 00 JIC K BHHARDEHEIEE D
RETDTT THIZEZ N,
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13 ¥ UIN—F

COATANE, V¥ I—DRE TR RLUTOET, VY S8 —Fvy THE I
ToTWVBE Vv = a—R T, Vv —Fry THE T > TR
B Vv = A =T 1T,

o W

Short Open
CMOS 7V 7% /78—
(CLRMOS1)

2EVTR I S—
(p.1.No. 3 ZiR)

CLRMOS1 Z{#i>C CMOS NDT =27V 7 TEET, VU T LT, T 74V REEIC
VAT IIRTGA—Z—)y MBI, AV a—R—DEEZYID B, D EE
O—RZFNTLIZEV 15 DR TH D, Vv >/ 3—F+v v T2l LT CLRMOS1
Lo R s iy a—hEEE T 2Z L BIOS 27y T — R LIZERZIC, CMOS &
VT UIRNTLIZEWBIOS %27 77— k4, CMOS %27V 7§ 20 ERH UL, ik
PN AT LB L, Z D CMOS 7V 7 77> avmiTHnic vy hE > LT
LEEWVSAT—R B B, 2—Y—DF 7L a7 7 1)k, cMOs DE
O LT EIC DI WEEN BT LICTHEELIEEN,.CMOS 7V T L4 T,
VX IS—Fry TEBTION LTI E N,
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144 i R—KDOAYy A —&EaRI AR

AR RAY R TR 2GS0 IS — TR BDE Ay CNBAY X —E TR I RIC
A 2N —Fry TEHE O TEENANY R —BE TR IR ¥ S —F 1y
TEWEBE, TP —R— RICYFHEIEC BB ET,

VAT LISV Ny B — IR R i L R X %
(9 £ PANELD) oo e VEYRLL FROEVEDET
(P-l\ No. 10 %Fﬁ) PWRBTN# GND IS oy —Y DIV AT LA
P QIO T RS TR DAY
PLED+ HDLED+ N N
1 A=y LET =TIz
kg eI ErD+E—
KD TLIZE N,

S —HE N RV DFEPRR SN L TIES 0 BIFAR X ZEH LT AT L%
FNEGBTTEERETEET,

RESET (Vv FhE2):

Sy SR DYy FRZ N L TLIES ) A E2—R—H T —X Lz
0. M DFREB) e KT TER VG EICIE, Uty FRA LT A2 Ea—R—7%
EHLET,

PLED (X7 Ll LED) :

S = HE SRIVDFEIFR T —RRA > —R—IC R U TLIEE 0 SR T L)
H1i& LED kT LFE T2 R T L 03 S1/83 RV — T IRAEDHF &1 I LED (3 s5 i 2 eV 3 9%
SRTIDY S4 R —TIRREE T AL B WA 7 (S5) D& XIS, LED 147 T

Q PWRBTN (EJiR%>):

HDLED ON—RKFZ47 727 ¢¥ 7 LED) :
S Y= SRV DIN=R RS A7 7771 €7+ LED IC##it L TSIES 1 /N—FFZ
AT DT — R i AR FE T d FEARHUS, LED 13415 DET,

HOET/ SRV THA N S —NEE > T B E DB DE T Hiin S IVED 2 —Ilid,
FICEPAR L, Uty B2 & LED, )N—FFZ14 7727 ¢E 7 LED, AE—7—
HEDSRRENE T, S —> DFiE SRIVE D 2 — )b E DN R =T ki 5 534
1Zid, BIRD#ID 5 TE, B2 DED G THIELS AL TNBTEZ DD TI/EE N,
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B LED £ AE—H—\ Ty —YEIFLED LV vy —U A

N - SPEAKER PLED- PR SO S, - -
v DUMMY PLED+ E—H—2TDN\Y R Lu%fﬁﬁ:
(7 ¥~ SPK_PLED1) DUMMY PLED+ LTLEEN,

+5V

(p.1.No. 11 ZR)

STV ATA3 AT R
EA

(SATA_1:

p.1.No. 13 BIR)

T SATA3 IXTZIE &K 6.0
Gb/s DT —ZRIEHE T
AL =TT 31 A D SATA
F—=Rr—=TWHIELET,

USB 2.0 A& — ZORYP—R—=RIZlF 1 DD

(9 ¥/ USB_3_4) s oD AR —=PEFENTOET,

(p.1.No. 9 M) SISl TDUSB2.0 \wE—IZ 2D
USB_PWR: 1 USB_PWR /_J_:__]\%_U_/_J_:__]\T%ij_o

VXY=V Ty yaARTR
(4 ¥ CHA_FAN1)
(p.1.No. 4 ZHH)

4 3 21

lbood|

FAN_SPEED_CONTROL ‘
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

GND

FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

T r—TWET 7 ART R
WCHER U BRE 7 — A 2 iy
HETLIEE,

(4 ¥ CHA_FAN2)
(p.1.No. 12 ZR)

ENRTORNI
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(4 ¥~ CHA_FAN3)
(p.1.No. 26 Z&)
(4 ¥ CHA_FAN4)
(p.1.No. 25 B&)
(4 ¥~ CHA_FANS5)
(p.1.No. 17 &)
(4 ¥~ CHA_FANG)
(p.1.No. 24 B&)
(4 ¥ CHA_FAN7)
(p.1.No. 20 Z&)
(4 ¥ CHA_FANS)
(p.1.No. 23 B&)
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4.3 21

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
+12V
GND

CPU 77 aAXTR
(4 ¥ CPU_FAN1)
(p.1.No. 1 Zif)

ZOXYP—R—RiZ 4 ¥ CPU

FAN_SPEED_CONTROL

CPU_FAN_SPEED T7y FET 7)) ARTED
o | EhiFENTOE T3 VD CPU
T7 i d 25 AIiEE
tza V-3 ICHEREL TS,

ATX BIRIAR TR
(24 € ATXPWR1)
(p.1.No. 8 ZI®)

(24 € ATXPWR2)

CZORYP—HR—NRICIE 3 DD 24
Y2 ATX BRI R 2D E
NTVET,20 KD ATX IR
EHHATRICE . EV1E 131

(p.1.No. 7 ZIR) AR TR LTIIZE,

(24 ¥/ ATXPWR3)

(p.1.No. 21 )

ATX 12V IR I X 5 1 ZOXYP—R—Rid sV

(8 ¥ ATX12V1) DO ATX12V BRI R 2 —h E (i

(p.1.No. 27 ) %% ENTVET,4 B2 D ATX
J00, BEEHTZIE.EV1ES

ICEDETHHILTIEE W,

117



PCle &%
(4 ¥ PCIE_PWR3)
(p.1.No. 16 )
(4 ¥ PCIE_PWR4)
(p.1.No. 18 )
(4 ¥ PCIE_PWR5)
(p.1.No. 19 )
(4 ¥ PCIE_PWR6)

DETECT
GND
+12v

NSO R EFMLEEE
BRI LTLIEE N,

W T T4 IAH—FR LD
4 ¥ PCle a7 2 LM
IR R TZHDEL PSU ITHEkE
INTVBLZEFELTIEE
W, WU PSU ICHheE N Tz

o1 o 22 20D VE PR KT TT 0

Py RO 28 AH— KBRS BT LD B E
7,

A=V KR—hk COR—= 2T AP —Fv T

(M_Port1:p.1.No. 15 Z18) P L TLIEE W,

PERXN

PERXP

[0)
z
o
|~

PETXP

lO Oft wakes
LO O cLkn
O O cLke

PETXN

O OH* RsT

SPI TPM "\ &2 —
(13 €/ SPL_TPM_J1)
(p.1.No. 14 ZR)
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SPI_DQ3
+3.3V

Dummy

CLK
SPI_MOSI
RST#
|TF;M,P|RQ

ZDAXRTRIE SPI FT ATy
ReT S9N TA =L TV a—)l
(TPM) ¥ AT LN HHET B D
T T Y2V SAT —
R F—RERRIETEE
9L TPM VAT LIEE, xv b
T—TYFaV) T T
ZOVEHEZREL T I
TH— LD R LE T,
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15 ARX— RS YT

ZOIYP—R—RICIZ 2 DDA =P ALY FHEHENTOET  BRRZ LUy
FRE,

TR — WIR AT VAT LR
(PWRBTN1) ’ F I ATICTEET,

(p.1.No. 5 ZHH) ° o

DEAN V-8 F— Uy bREVT VAT L
(RSTBTN1) . BUy hTEET,

(p.1.No. 6 Zlit) e o
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1 &9
JREHS T K A B H510 Pro BTC+ AR » KRR B — B AR T ST e 22 P 0 1
REFISERIEAMR o EFRMLAT & 1L B TR AN AN A SRS RS A S B ERE -

R BATIEA] © ARF SIS FEMIERL » WETHIRERF R IATEE LRI L

HA T2 FINFITIEA o AIRIET BG U ERIERATEARSEF » E IR EA TR
PATELIELE THERTFZI S HIE 8. - 15t AT LITEAE S5k EHEIR T VGA R

CPU 32F591I3 o #5445k http://www.asrock.com °

Q HiF EHHMUAE A BIOS #X{FRIREC AT » Al » SR A A AT BE 2 BERT L »

1.1 @,Aﬂ:EE

o ELH510 Pro BTC+ £

o BB H510 Pro BTC+ Pl 22455/

« 1B H510 Pro BTC+ L

o 1x H1T ATA (SATA) ¥IEL (3£M)
o 1xIE2 (HE M2 IEEEGR ) (E)
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B

o TR ERA RS

o 10 X Intel® Core™ 0 FRET K 11 1K Intel® Core™ AL FH AR
(LGA1200)

» Digi Power design

o 4 EJRMHRIT

« ZFF Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0

o Intel* H510

« 1xDDR4 DIMM 1#
* NI FFF L 2GB DRAM ©

« 7 DDR4 3200/2933/2800/2666/2400/2133 JE ECC » FELE A

=

* 5 11 {X Intel® Core™ (i9/i7/i5) FISZFFAY DDR4 5% F31ER H
3200 : Core™ (i3) ~ Pentium® Fll Celeron® A 37 %\) DDR4 f') & = 5
A4 2666 ©

* 25 10 X Intel® Core™ (19/i7) ] SZFF) DDR4 H 5 /=457
2933 : Core™ (i5/i3) ~ Pentium® fll Celeron® 7] 37/ DDR4 {5 &
SIER N 2666 ©

* 15 S EERA TG Y Memory Support List ([NT7SZFF5I5R) T
FRIETE © (http://www.asrock.com/)

« F ECC UDIMM NTFEEER (JE ECC fzUHR(F)

o XFRFENTFRAEE  32GB

o ZFF Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

« 6x PCI Express 3.0 x16 f§ (PCIE1 i T x16/PCIE2~6 i, T x1)
« 1 x Mining %fi [l (M_Portl i T x1) *
* 74 USB AUy R EM

. HB GPU £ R ER A SZFF Intel” UHD Graphics N E 4L
A VGA Hith ©

o 5511 X Intel® Core™ AR £ Intel® X° I/ ZEHS (Gen 12) 5
10 X Intel® Core™ 2L FEEF S Gen 9 EIE

« 77 HDMI 1.4 » 30Hz I 5 A/ #F281K 4K x 2K (4096x2160)

. JBi HDMI 14 Ui (FRESREAH) HDMI B/nes) SZFF Auto
Lip Sync ~ Deep Color (12bpc) ~ xvYCC F1 HBR ( S 25 E 41 )

o JEIT HDMI 1.4 30575 HDCP 2.3

H510 Pro BTC+

121



122

LAN

fRE#R 1/0

#E

®=O

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
Giga PHY Intel® 1219V

4 Wake-On-LAN ([5_F-HLig )
FHFE L /ESD (R4
FFFRBE LA 802.3az

Y PXE

1 x PS/2 Elbr / B 0m

1 x HDMI 5 [

2x USB 2.0 il (SZ£F ESD {R#7)

2x USB 3.2 Genl Jiii[ [l (3247 ESD {£#)

1xRJ-45 LAN %70 » i LED (ACT/LINK LED #[] SPEED
LED)

1 x SATA3 6.0 Gb/s ¥£[1 » 3#F NCQ ~ AHCI AR
1x M2 B2 » M Key 257 2260/2280/22110 M.2 SATA3 6.0 Gb/s
LR

1 x ARG AR

1 x SPI TPM £/

1 x HI LED F# 75 s
1x CPU MJm#EO (4 %t)

* CPU MmO i s 1A (12W) THZERY CPU XU °

8 x MLAENmE L (4 %1)

* CHA_FAN3~CHA_FANS S FFIIZRE AN 2.5A (30W) FIATLARE XL
)g °
* CPU_FAN1 ~ CHA_FAN1 F[1 CHA_FAN2 1] LLVA%E 4 51 XU o

3x24 41 ATX HIFHZE O

1x 8 41 PCle 12V FEIFEE]

4x4 %t PCle HJREZC

1x USB 2.0 #20 (S74F 2 4> USB 2.0 I [0 » SZ#F ESD (£7)
1 x FLJRTEE

1x EEH
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BIOS IJ&E4s .« AMI UEFI Legal BIOS » 7% &S GUI
= + ACPI 6.0 FAMEE R
« 3 FF SMBIOS 2.7
« CPU A% / %1% ~ CPU GT ~ VCCSA ~ DRAM ~ VCCIO ~
VCCIN AUX HJE% g%

TR M o RUEEHEIT : CPU ~ HLFEX
o FRENE (IREE CPU IRE B shAREN A XNE®EE) © CPU ~
GIRE
o MUmZ PR ERES] : cPU ~ HLFERE
o FEJEWIFE : CPU Veore ~ +12V ~ 45V ~ +3.3V

BIERS o Microsoft®” Windows® 10 64-bit
e Linux * Ubuntu 16.04 LTS / Fedora 25
* Y EF Linux O/S 22 A THAE » T Linux 245 5 B R AMIRRA -

TRIES B A IR -
PNIIE . FCC~ CE

o ErP/EuP ZFF (FTFEHF ErP/EuP HYHLIR )

*H R EYF (R BRI E A TR ¢ http://www.asrock.com

é ACNREIEI A —E XS - E15 A% BIOS E » N “EHIEHIRA” -
BEFE =TT LR - EYIRTRE A ER LHRSELE » BB RAATH
TR & ERARIT o PUTIXIALAEL E A XESFIFEH Bl TN B TAEART
HIHHBET I TT
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1.3 B E
BRI B B o AR ERIESE RIS E R ERT » BheR “EEHEET o AN TIX LS
A EEMERIE - Bk CFRRT e

- @

Short Open

1EFR CMOS BkE%

(CLRMOS1)
(ME 17T B 34) 2 FH ks

CLRMOS!1 feiFfAiER: CMOS FRyEE - ZRERRMEE AL S HEIFGRE » 15X
TS » AR EHCT BRS Sk © 55 15 7)) » (OB CLRMOS1 Ry
BHREVEER 5 7 < (B2 » 1§ ZJEEHT BIOS JEIZENERR CMOS - A0SR TR ZAENI 72 AL
BIOS ##T/5iHFR CMOS » WLLAUSERENREL » FHEXIAE HHUTIERR CMOS ##(F
TR )~ B BRI P BB E S T T CMOS At E 7 & (E TR
TBILAEAEERR CMOS S BRI -
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1.4 WA EO

PRI CITRBE - TEARBAENERE X B AFIEE O L - FrBIEIEHRE X L
FEMIFIEEC]_LAF A X ENCE AKX NERTF

AR Bk I EAVEE D RS
(9 £ PANEL1) oo ey LU - EEEHAR
(W17 E101) PWRBTN# GND GRS TR AT BB R L -
:L"EED% :ztig; TEEEBRELIATE T T I Er
1 A -

PWRBTN (FiF#4) :
EEEEIIABRT AR LA IR © (5] UC B s Rt S P S 7 2

RESET (ZEZ#H) :
ERZIWL G CREEZH © ARTTEYIEN] - TOEITIER BRI » L EE
ZHEFTEZ L

PLED (R4 % LED) :
EEERIWL AR ERIREIFARESHETAT o SR HRIEHRIERT » It LED J2RE o R46407F S1/
S3 FEARIRZSHT » It LED [N ° AL S4 BERRAKZS 3L %41 (S5) B » Ik LED 48K »

HDLED (#E#i&3 LED) :
EREEINIFERT R _ERIREALE 2 LED $7mAT o WEALIETE SR B S A KT » I LED 72
H o

HITER S T HRIEN A T AT A TS © AT+ Z AT RR ] ~ EEZH ~
i LED ~ BEZLIFEE) LED #6575/ ~ 7 ae <% o FEHLAEHT A EBEE L BRI - AR
L A FIET ) 2 A IE A UCHL ©
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i LED R/ e TESHFEEIR LED FILFE A

(7 £t SPK_PLED1) e :EE 885 ] o
(WE1TT - 11 4) DUMMY PLED+

+5V
1

EB1T ATA3 $211 [t SATA3 £2 O3 R & il
HA E AREX 1AM 6.0 Gb/s BN 17k
(SATA_1: 4% SATA $iEL -

WE1T E131)

USB 2.0 #%3k HFER EH— PR - It USB
(9 ¥t USB_3_4) S 2.0 FERSCRAFI AR o
(MEL1T - Fo1) P "

MUFEXmEE s e 20 FEBRRSIEERIXRE D
(4% CHA_FAN1) |o Q0 | {i A UL st A o
(J@% 1 DT ’ % 4 /I\) FAN_SPEED_CONTROL ‘

FAN_VOLTAGE
GND

GND

FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

(4 4T CHA_FAN2)
(MEL1T - F12h)

ENRTORNI
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(4 ¥F CHA_FAN3)
(1T 526 1)
(4 ¥ CHA_FAN4)
(M 1T 525 )

(4 #F CHA_FAN5)
(ME1T B 17 D)

(4 ¥F CHA_FANG)
(M 1T 524 D)

(4 ¥F CHA_FAN?)
(M 1T 520 1)

(4 ¥ CHA_FANS)
(M 1T 523 )

4.3 21

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
+12V
GND

CPU X
(4 5 CPU_FAN1)
(ME1TT> F114)

FAN_SPEED_CONTROL LEMR R 4 1 CcPU XS (Ff

HRUR) B0 - MRS
53 51 CPU R » ISR

FlEH 1-3

1.2 3 4

ATX HJREE BLEMTERME 3 /> 24 7 ATX
(24 51 ATXPWR1) PEEO o B 20 #F ATX H
(ME1TT-FEs 1) T5 o TEUSETI 1 FOEHR 13 fE
(24 1 ATXPWR2) (=)
(MWEL1T-FE7 1)
(24 ¥ ATXPWR3)
(M1 FE211)

ATX 12V HLF#EED 5 1 IR 8 4T ATX 12V HELIR
(8 4t ATX12V1) B% Bl o T 4 5 ATX FIE -
(B 1T 527 4) Bl TEHYETEE 1 FOETEA 5 fEE T -

8 D D 4
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PCle HELIF# ] berecr TH IR E B R IR o
E‘f;"l o >/|\> &fﬁ; ;giﬂaﬁ: SRR 4 61 PCle s
(4 %1 PCIE_PWR4) zﬁ%?&?ﬁ%i-ﬁiaqabﬂ%ﬁ
(R 17T 5 18 1) E?&%&E?&EE: PSU; &M
(4 £ PCIE PWRS) F RN R EEIRIT,

(ME 17T 5 194)
(4 %Jr PCIE_PWR6)
(ME 17T 22 4)

Mining ¥ TR IR I Riser B

(M_Port1: L 1 71 » 5 o

154%)

PERXN O

perxp 41O Ot waker
oND L) OH% cLkn

PETXP 6L (4% cLkp

peTxn 51O OF% rsT

SPI TPM #H sp1-0as I BE 1574 SPI Trusted Platform
(13 %t SPL_TPM_J1) Dummy Module (fFEFHMEH »

WE 1T H14) T'rems TPM) R4k » AT DA% E 7 ik
LLLLL L™ g~ e b s -
olololo[o[o! TPM SR 4t vl LUER BIYEam Y 2%
GIng. tewoss  FEE 0 {RPHUE B ANFIRE T
srimso SR e
sy pB2
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1.5 FREFF %
REWACE WA EREF >« BRI EE L -

H510 Pro BTC+

FRIRIZE o o FRIRIZEL T P T I/
(PWRBTN1) o KRG o

(MLE1TT > FHs5) LA
EHEH o o HEHHATHPEEE S
(RSTBTN1) ‘ % o

(ME1TT FHe ) e o
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BFER™

0 o=

TS

FAZHIIRR

FARFRER AR TGRS R LD B SJ/T 11364-2006 THLF
(BEF IS RPEFIFR SRy » B E BB TR - #ELURH T & 105
FEER A E A FEYMSOT B R AN S8 25 DT 3 PR SRS RS e 58
WA E ~ =R ™ B ERIHAR o (K ESELE - ST T A= s FIRI S R
FENE—ZR o B— 2T N2 ME A AR o AT st F= iz
PMREAEAR S 10 4

10

FEREVRB TR BNRR ZEIRN
T BRI R E B SRR 4 R & R S HELIT R

Fe B
SR _ HEVRSITH
By (Pb)| 48 (Cd) | 7K (Hg) | /5% (Cr(VD) |2 K (PBB) | 2 I 2Kk (PBDE)
gifziﬁ X o) 0 0 o) o

O: F %A B H EVREZEEATE S TR R & = TE SJ/T 11363-2006 FRUEMLE
HIRREERLLT »
X: BTV EEEY T E DL EE 9 TR & S S)/T 11363-2006 FrifE
FERIR R EK > SMZEHI T GRS 4 2002/95/EC HIFIVE ©

ik WP TR Z BMRBE R AEIR  RIETE— M ER BERPRMT -
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f"""/\
1 EJI
JRHA ﬁﬁ%’%g 510 Pro BTC+ FHH » A RIS HESREIR E HF - B—FEA
(STRM AT SRS, o 49 Bt A 3 E TR R BB BRE - TR/ G 35 0 E it A
FQE’P?E

HIFS AR BIIE ) BIOS BRREATRE G AT » AT LIRS FA B AT E » 215

Q TTA8H] © WA AFEE FEIERL » 7] EHEEGEREI TG EFTIRAE » T-AINEA]
BB R L IBABARI BTS2 12 » 75 L 2P IHIAEn B 1 B 5 6 P A Y
FFRERF o Jth A] LITE3E S EIBRFTHY VGA R CPU XA B - #5Hd
Uk http://www.asrock.com °

1.1 BERE

o HEH H510 Pro BTC+ £
« FEHE H510 Pro BTC+ Pl %85 5R
o IEEL 510 Pro BTC+ LB HE
o 1xSerial ATA (SATA) ERHERL (S
o IxiFH GERMN M2 HERE) GER >
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tEne

fEFeiatE
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o EEEE 10 1R Intel® Core™ FEHERFIZE 11 1X Intel® Core™ FEHE
77 (LGA1200)

« Digi Power design

o 4 BIFHAET

« 7% Intel° Turbo Boost Max 5fiif 3.0

« Intel®* H510

« 1xDDR4 DIMM f7if&
* N AR A 2GB DRAM ©

« 1% DDR4 3200/2933/2800/2666/2400/2133 JE ECC fEEFE B3 {5

i

* 5511 fX Intel” Core™ (19/i7/i5) <P H% m 3200 DDR4; Core™ (i3) ~
Pentium® f[ Celeron® 37 % &% 5 2666 DDR4 ©

%5 10 {X Intel” Core™ (19/i7/i5) S HE 5 2933 DDR4 3 Core™ (i3) ~
Pentium® f[ Celeron® 37 % &% 5 2666 DDR4 ©

*INTFEHEL G 0 aERREEEE_ RO IERE SRR o (httpy/
www.asrock.com/)

. 3Z1% ECC UDIMM ZC{EA#EHH ( 14FF ECC izl T (R )

o BARRHELIERES R - 32GB

« SZ#% Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

« 6 x PCI Express 3.0 x16 ffif§ (PCIE1 x16 / PCIE2~6 x1)
o 1 x {HAHEBER (M_Portl x1)*
* 4% USB HUE R B

o [E[REEE GPU WIEEHER 7 Al S 4% Intel” UHD Graphics Built-in
Visuals 2 VGA it} o

o 5811 (X Intel” Core™ FEIE AR 4E Intel X* BN FH4E (55 12
) © & 101X Intel® Core™ EERER IR 9 REERF

o B ~ EBEFER © Microsoft DirectX 12 ~ OpenGL 4.5
Intel® Built In Visuals ~ Intel® Quick Sync Video ~ REZ /AR
K ~ OpenCL 2.1



LAN

&mER 1/0

%58

H510 Pro BTC+

FAREA HDMI 1.4 858 (FFHEZA HDMI SR ) [ Auto
Lip Sync ~ Deep Color (12bpc) ~xvYCC 2 HBR (&R F )
& HDMI 1.4 BRI HDCP 2.3

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
Giga PHY Intel® 1219V

B i

XIRER R

4% 802.3az EEE fifE £ K HEiEE
%% PXE

1 x PS/2 VB B/ B i e

1 x HDMI ;E#1#

2x USB 2.0 MR (IRFFERE)

2x USB 3.2 Genl B (ZIRFFERE)

1x RJ-45 LAN i#Z » & LED (ACT/LINK LED Kz SPEED
LED)

1 x SATA3 6.0 Gb/s 25 » 3#% NCQ ~ AHCI }& &l |
1 x M.2 §fifE , 374% M Key % 2260/2280/22110 M.2 SATA3 6.0
Gb/s f5#H

1 x AR HEREEE
1x SPI TPM HESt
1 x &5 LED BV \HEst
1 x CPU JEl/FE25H (4-pin)

* CPU JEmEEIE S R B 1A (12W) EUSRTHZER) CPU JAlSS ©

8 x M7 U F B25H (4-pin)

* CHA_FAN3~CHA_FANS S {E 8 2.5A (30W) JEUR 2RI bk
JEUS ©
* CPU_FAN1 ~CHA_FAN1 Jz CHA_FAN2 AJZH%E 4-pin JES7EE -

3 x 24 pin ATX B JFHTH

1x 8 pin PCle 12V & JF#Z0H

4 x 4 pin PCle ZFHZIH

1x USB 2.0 #f#t (3748 2 A USB 2.0 38 EHR) (GIEFFERE)
1 x B

1 x Bt
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BIOS IfEE « AMI UEFI Legal BIOS &% 38 GUI 1%
« ACPI 6.0 & WEE H BBk
« 1% SMBIOS 2.7
« CPU /L / HEEY ~ CPU GT ~ VCCSA ~ DRAM ~ VCCIO ~
VCCIN AUX % HHH

[ e o JERHESHEET ¢ CPU ~ BERREG
o FFEEE (K CPU IR HBh MR EmEE ) « CPU ~ #
T
o BRZ EREPES] : CPU ~ BEREE
o FEFEEZFE : CPU Veore ~ +12V ~ 45V ~ 3.3V

EERI o Microsoft® Windows® 10 64-bit
o Linux * Ubuntu 16.04 LTS / Fedora 25
* (E374% Linux (EERMEADIRE » 7 Liunx B4 BHIHZE
1 RFE SERFTE TIRE ©

Bt « FCC~ CE

« ErP/EuP Ready (7% E{f ErP/EuP ready B HLIEDR)

* YT EGEAE R G5 LEARIAER, + http//www.asrock.com

A BB - BRI REEEE B Y Ebs - For 1% % BIOS HIHY93%
R B RSB S (15 /I R A EEAE TR o EEAA ] e Bt BIE A IR
V- BEEE MR REEENGE - EIEETAISERER R
7 o eI R AP E T FTREIR E M N AR ©
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1.3 BHRERTE

El ISR E PR T 2 - EBHREE R LI - BBk THERE ) - EIHBER
TEEFERHII L - BZBkeRAs TRIRL -

. @

Short Open
&% CMOS Bkis

(2B 1 H » 2-pin BEAR
3)

fEATFIIF CLRMOST {EFR CMOS I E R o FENERR ik EHa% A 2 EU TR E »
AESERAPAE AR » BT EIR AL FE SR AR o TESFT 15 POk - FE A BERIE
## CLRMOS1 EfY pin FLB&HY 5 o il » G5 EEAEH T BIOS 237 ENEFR CMOS °
EHETRAETE R BIOS 1257 ElVERR CMOS » AILE S EHTRIEN A - ARBHNEITIE R
CMOS BYERTRARE - F5EE - HATEIUE CMOS TEHREA &5 RSN ~ HEA ~ B
Fe B PR A GER o FE2FEAD » BSALTEEFR CMOS 12 I T BkARE ©
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1.4 WREHFET R IR

WREH S RAEZTETRBAR © TN THHNEETES L2 RIKTA L - AFBEARIEETEHE
PHRIZH L - RS LR X PR Z AR -

BN LEE sy AR DU T B ST ET R 3%

(9-pin PANEL1) oo EESDET# AR~ AR R

(GE2HE 1 H > fRoR PWRBTNH oND HRARRESE B B S

10) e novee (RSB LAl R A S
1 il

PHRBIN ( & /s ) :
Q AR LA REIREZAL © 5T 0E (8 F AR IR AZ A P 7 e AR R 77 2
RESET ( £ 3% #d) ¢

R AT LAY B R A o F RN B H A BT IE W AT RLE) - 2 T Btz
BT EHTRB) BN

PLED ( % %% & LED) :

PR AT NG LI EIFARREIE TS © 2T IETEEIFRF » Il LED @5EtE o RAEA
$1/S3 HEHRARAERF » LED ErFBDTEE « RN S4 EHRAXRES A% (S5) FF » LED £/
ﬂl_f o

HDLED ( 4 @585 LED) :

PR EHIRERESE) LED  IFREIETERINE B A G RIRF » LED @55t ©
BRI RTEIRGRE 45 BT © BIENRARA B2 R4 ~ Battatl ~ &R

LED ~ €% 8) LED ~ MW\ E M SEERARL - R AT E A E R I HER T » 37
TETE MR KSR A IERERART
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LR LED KW\ HESt
(7-pin SPK_PLEDI)

(FHE2HE 1 H - 7%
11)

SPEAKER PLED-
DUMMY PLED+
DUMMY PLED+

+5V

AP AENR LED BRI
B RS o

Serial ATA3 HZ5H
HA:

(SATA_1:
HEZEEHE W
13)

I—]

[ SATA3 EZBEE SR N ERRETT
A SATA EEHER »
AL 6.0 Gb/s BRHMERZR o

USB 2.0 HEt 1217 7 = R 5752 A
(9-pin USB_3_4) puuy USB 2.0 HE 185 Al SR R fEsa iz
(GEZHE1H » W - 1o[0pr e

9) USB_PWR: USB_PWR

TR B R R o s 20 EEASJEVE HE B R

(4-pin CHA_FANT1)
(FEZHFE1H » "R
4)

(4-pin CHA_FAN2)
(FEZHHE1H » W%
12)

bood|

FAN_SPEED_CONTROL ‘
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

1 GND

2 FAN_VOLTAGE

3 CHA_FAN_SPEED

4 FAN_SPEED_CONTROL

B+ Al PR R e st p D -
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(4-pin CHA_FAN3)
L ERE

26)

(4-pin CHA_FAN4)
(GEZRFE 1 H - fwk

25)

(4-pin CHA_FANS5)
(GEZRFE 1 H - fwk

17)

(4-pin CHA_FANG6)
(GEZRFE 1 H - fwk

24)

(4-pin CHA_FAN?)
(GEZRFE 1 H - fwk

20)

(4-pin CHA_FANS)
L ERE

23)

4.3 21

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
+12V
GND

CPU A58

(4-pin CPU_FANT1)
(GEBWE1H > Wik

1)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED

+12V
GND

1.2 34

7 ~F B ED f# 4-Pin CPU JAlJS
(FFEER ) B0 - F G
% 3-Pin CPU [l ° #5#% % Pin
1-3°

ATX EREZHH

(24-pin ATXPWRI)
(FESHH 1 E -

8)

(24-pin ATXPWR2)
(FESHH 1 E -

7)

(24-pin ATXPWR3)
(FEBHH 1 E -

21)

A E AR =#H 24-pin ATX
TG FEIE o S 20-pin
ATX FEIRHEMERS > 557 A Pin 1
J Pin 13 °
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ATX 12V EJF 75
(8-pin ATX12V1)

(FEZHF 1 H » Wk
27)

NN
OO

LML —#H 8-pin ATX
12V FEIFIETE o #EHH 4-pin
ATX FEIRHEFERS » 5546 A Pin 1
2 Pin 5 °

PCle BIF F5H
(4-pin PCIE_PWR3)
(FE2HFHE1H Wik
16)
(4-pin PCIE_PWR4)
(GE2MHEE 1 H » ek
18)
(4-pin PCIE_PWR5)
(GE2HEE 1 H » ek
19)
(4-pin PCIE_PWRG6)
(FE2HFH1H Wik
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H510 Pro BTC+

Spesifikasi
Platform

CPU

Chipset

Memori

Slot Ekspansi

Grafis

« Desain Kapasitor Solid

+ Mendukung Prosesor Intel® Core™ Gen 10 dan Prosesor Intel®
Core™ Gen 11 (LGA1200)

« Desain Digi Power

« Desain 4 Fase Daya

+ Mendukung Teknologi Intel® Turbo Boost Max 3.0

« Intel® H510

+ 1xSlot DIMM DDR4
* DRAM 2 GB per modul tidak didukung.
+ Mendukung DDR4 3200/2933/2800/2666/2400/2133 non-ECC,
memori tanpa buffer
* Prosesor Intel® Core™ Gen 11 (i9/i7/i5) mendukung DDR4 hingga
3200; Core™ (i3), Pentium® dan Celeron® mendukung DDR4 hingga
2666.
* Prosesor Intel® Core™ Gen 10 (i9/i7) mendukung DDR4 hingga
2933; Core™ (i5/i3), Pentium® dan Celeron® mendukung DDR4 hingga
2666.
* Lihat Daftar Dukungan Memori pada situs web ASRock untuk
informasi selengkapnya. (http://www.asrock.com/)
+ Mendukung modul memori ECC UDIMM (berjalan dalam mode
non-ECC)
« Kapasitas maksimum memori sistem: 32GB
+ Mendukung Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

+ 6x Slot PCI Express 3.0 x16 (PCIE1 pada x16 / PCIE2~6 pada x1)
+ 1x Port Mining (M_Portl pada x1)*
* Mendukung kit USB Type Riser

+ Intel” UHD Graphics Built-in Visuals dan output VGA hanya
didukung dengan prosesor yang terintegrasi GPU.

« Prosesor Intel” Core™ Gen 11 mendukung Arsitektur Grafis Intel”
X® (Gen 12). Prosesor Intel* Core™ Gen 10 mendukung Grafis Gen
9
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+ Mendukung HDMI 1,4 dengan resolusi maksimum hingga 4K x 2K
(4096x2160) @ 30Hz

« Mendukung Auto Lip Sync, Kedalaman Warna (12bpc), xvYCC, dan
HBR (Audio High Bit Rate) dengan Port HDMI 1.4 (memerlukan
monitor yang kompatibel dengan HDMI)

+ Mendukung fungsi HDCP 2.3 dengan Port HDMI 1.4

LAN « Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
+ Giga PHY Intel® 1219V
+ Mendukung Wake-On-LAN
+ Mendukung Perlindungan dari Petir/ESD
+ Mendukung Ethernet 802.3az Hemat Energi
+ Mendukung PXE

1/0 Panel + 1x Port Mouse/Keyboard PS/2
Belakang + 1xPort HDMI
+ 2xPort USB 2.0 (Mendukung Perlindungan dari ESD)
« 2xPort USB 3.2 Genl (Mendukung Perlindungan dari ESD)
« 1xPort LAN RJ-45 dengan LED (LED ACT/LINK dan LED
SPEED)

Penyimpanan - 1xKonektor SATA3 6.0 Gb/s, mendukung NCQ, AHCI, dan Hot
Plug
+ 1x Soket M.2, mendukung modul tipe Kunci M 2260/2280/22110
M.2 SATA3 6,0 Gb/s

Konektor + 1x Header Panel Sistem

+ 1x Header SPI TPM

+ 1x Header LED Daya dan Speaker

1 x Konektor Kipas CPU (4-pin)

* Konektor Kipas CPU mendukung kipas CPU dengan daya kipas
maksimum 1A (12W).

8 x Konektor Kipas Chassis (4-pin)
* CHA_FAN3~CHA_FANS8 mendukung kipas sasis dengan daya kipas
maksimum 2,5A (30W).
* CPU_FAN1, CHA_FAN1, dan CHA_FAN2 dapat menyesuaikan
kecepatan kipas 4-pin.

3 x Konektor Daya ATX 24 pin

1 x Konektor Daya PCle 8 pin 12V
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H510 Pro BTC+

Fitur BIOS

Monitor
Perangkat
Keras

0s

Sertifikasi

4 x Konektor Daya PCle 4 pin

1 x Header USB 2.0 (Mendukung 2 port USB 2.0) (Mendukung
Perlindungan dari ESD)

1 x Tombol Daya

1 x Tombol Atur Ulang

AMI UEFI Legal BIOS dengan dukungan GUI multibahasa
ACPI 6.0 Kompatibel dengan aktivitas pengaktifan
Dukungan SMBIOS 2.7

Multipengatur Tegangan CPU Core/Cache, CPU GT, VCCSA,
DRAM, VCCIO, VCCIN AUX

Takometer Kipas: CPU, Kipas Chassis

Kipas Hening (Penyesuaian otomatis kecepatan kipas sasis
berdasarkan suhu CPU): CPU, Kipas Chassis

Kontrol Multikecepatan Kipas: CPU, Kipas Chassis
Pemantauan tegangan: CPU Vcore, +12V, +5V, +3,3V

Microsoft® Windows® 10 64-bit
Linux: Ubuntu 16.04 LTS / Fedora 25

* Hanya mendukung fungsi dasar O/S Linux, dikarenakan kompabilitas

sistem Linux sendiri, tidak ada jaminan bahwa semua fungsi didukung.

FCC, CE
Mendukung ErP/EuP (Memerlukan catu daya untuk ErP/EuP)

* Untuk informasi rinci tentang produk, kunjungi situs web kami: http://www.asrock.com

Perlu diketahui, overclocking memiliki risiko tertentu, termasuk menyesuaikan
A pengaturan pada BIOS, menerapkan Teknologi Untied Overclocking, atau menggunakan

alat bantu overclocking pihak ketiga. Overclocking dapat mempengaruhi stabilitas
sistem, atau bahkan mengakibatkan kerusakan komponen dan perangkat sistem. Risiko
dan biaya apa pun menjadi tanggungan Anda. Kami tidak bertanggung jawab atas
kemungkinan kerusakan karena overclocking.
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Contact Information

If you need to contact ASRock or want to know more about ASRock, youre welcome
to visit ASRock’s website at http://www.asrock.com; or you may contact your dealer
for further information. For technical questions, please submit a support request

form at https://event.asrock.com/tsd.asp

ASRock Incorporation

2F., No.37, Sec. 2, Jhongyang S. Rd., Beitou District,
Taipei City 112, Taiwan (R.O.C.)

ASRock EUROPE B.V.
Bijsterhuizen 11-11

6546 AR Nijmegen

The Netherlands

Phone: +31-24-345-44-33
Fax: +31-24-345-44-38

ASRock America, Inc.
13848 Magnolia Ave, Chino, CA91710

U.S.A.
Phone: +1-909-590-8308

Fax: +1-909-590-1026



DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2 Section 2.1077(a)

(@

Responsible Party Name: ~ ASRock Incorporation

Address: 13848 Magnolia Ave, Chino, CA91710

Phone/FaxNo:  11.909-590-8308/+1-909-590-1026
hereby declares that the product
Product Name : Motherboard
Model Number : H510 Pro BTC+
Conforms to the following specifications:
FCCPart15, SubpartB, Unintentional Radiators
Supplementary Information:
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including interference

that may cause undesired operation.

Representative Person’s Name: ~ James

Signature: Kw"’/

Date : May 12,2017




EU Declaration of Conformity NSReck

For the following equipment:
Motherboard
(Product Name)

H510 Pro BTC+ / ASRock
(Model Designation / Trade Name)

ASRock Incorporation

(Manufacturer Name)

2F, No.37, Sec. 2, Jhongyang S. Rd., Beitou District, Taipei City 112, Taiwan (R.O.C.)
(Manufacturer Address)

X EMC —Directive 2014/30/EU (from April 20th, 2016)
0 EN 55022:2010/AC:2011 Class B EN 55024:2010/A1:2015
X EN 55032:2012+AC:2013 Class B X EN 61000-3-3:2013
EN 61000-3-2:2014

O LVD —Directive 2014/35/EU (from April 20th, 2016)
[ EN 60950-1: 2011+ A2: 2013 [0 EN 60950-1 : 2006/A12: 2011

RoHS — Directive 2011/65/EU
CE marking

(EU conformity marking)

ce

ASRock EUROPE B.V.
(Company Name)

Bijsterhuizen 1111 6546 AR Nijmegen The Netherlands
(Company Address)

Person responsible for making this declaration:

>

(Name, Surname)
A.V.P

(Position / Title)
June 5, 2021
(Date)

P/N: 15G062308000AK V1.0
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